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Volkswagen este unul dintre primii producatori de automobile care a implementat modulul OPTIGA™
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 de la Infineon Technologies ca solutie de securitate pentru auto-
mobilele conectate. Cipul este proiectat pentru a proteja comunicarea vehiculului cu lumea exterioara.
Tn plus, platforma TPM asigura actualizarea software-ului “in aer” de catre producitorul auto.

De foarte multi ani, TPM-urile si-au dovedit eficienta in industria calculatoarelor, iar acum sunt din ce
in ce mai utilizate in dispozitivele conectate in domeniul IoT. Infineon este primul producitor de semi-
conductoare care oferd un TPM calificat pentru industria auto, necesar automobilelor conectate. Cipul
este conform standardelor internationale de securitate si este certificat de autoritati independente.
Precum portarul unei institutii, TPM protejeaza in special interfetele externe ale vehiculului, de
exemplu in sistemele de infotainment sau de telematica. Pentru a asigura securitatea datelor de care
este nevoie in interiorul autoturismului, TPM verifica identitatea expeditorilor si a destinatarilor

7 T M . de date digitale si se ocupa de criptarea si decriptarea acestora.
.comenzi lenlce Ia Cheile crip%ografice necesare pentru aceste functii de securitate sunt stocate in TPM ca
FARNELL, DISTRELEC, intr-un seif. Infineon importa cheile initiale intr-un mediu de securitate certificat special,
DIGIKEY si comenzi dar toate celelalte chei pot fi generate, utilizate si stocate in TPM. Platforma TPM
saptamanale la SCHUKAT este protejata impotriva atacurilor fizice sau virtuale (de exemplu tamper -
detectia actiunilor externe de patrundere fortata in sistem). Chiar daca cipul
wWWw.com et' S rl ro este furat din vehicul, cheile sunt protejate impotriva citirii lor.
OPTIGA TPM 2.0 este, de asemenea, proiectat pentru a se adapta
Romania, Bucuresti, Sector 2 ciclurilor lungi de viata ale automobilelor. Firmware-ul s&u, inclusiv
Str. Sfanta Treime Nr 47, Et.2 mecanismele criptografice (“crypto-agility”), poate fi actualizat
Telefon: +40.21.243.20.90 de la distantd, asigurandu-se ca tehnologia sa de securitate Peste 7,5 milioane
Fax: +40.21.243.40.90 este infoteauna de ultima ora de produse online

. Informatjii suplimentare: wwwi.infineon.com/Auto-TPM
e-mail: office@comet.srl.ro ] ) o
Infineon Technologies | www.infineon.com

DIGIKEY.RO




Calitate pe care va puteti baza

Componente originale de la peste
750 de producatori de marca,
ecunoscuti pentru calitate
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EDITORIAL

de GABRIEL NEAGU

Pauza dintre ani ne-a dat ocazia sa

ne punem la punct strategia pentru
cel de-al 19-lea an de functionare
al revistei noastre.

Suntem on-line cu paginile noastre
de web (RO & EN) actualizate zilnic.
Suntem si pe site-urile de sociali-
zare: pe Facebook, zilnic, revista
noastra vd propune stiri care se
adreseaza pasionatilor de placi de
dezvoltare, sau de aplicatii wireless/
loT; pe Instagram facem o selectie a
celor mai reusite stiri - evidentiate
prin imagini si titluri ce nu te pot
lasa indiferent; pe Linkedin venim
cu stiri care se adreseaza mai mult
companiilor, iar pe Twitter actua-
lizam totul cu stiri de ultima org, din
toate domeniile electronicii, dar
publicate in limba Engleza.

Ne trebuie si noud timp ca s le tra-
ducem si sd actualizam totul, rapid,
dar si dumneavoastrg, ca sa le cititi
si sa le comentati :-)

In revista tiparita am inceput, deja,
ofensiva stirilor lunii, care va fi
urmata de prezentarea stirilor pe
categorii de produse, sau a stirilor
“pe scurt” pentru ca cititorii sa poata
selecta doar ceea ce este mai im-
portant pentru activitatea lor.

Pe de alta parte, ne-am propus
promovarea unor articole care se
referd la tehnologie sau la “mesele
rotunde”, unde, specialisti din sfera

http://electronica-azi.ro

producitorilor si a distribuitorilor
din toatd lumea povestesc despre
experientele prin care au trecut
pentru a face fata competitiei sau
pentru a contribui la dezvoltarea
unor produse mai performante si
mai eficiente, in acelasi timp, din
punct de vede energetic si financiar.
Un exemplu in acest sens este arti-
colul propus de Farnell care face un
studiu de caz exceptional bazat pe
celebra arhitectura ARM. Pani la
urma, este vorba despre abilitatea si
stiinta de a aduce valoare adaugata
unui produs. Aceastd abilitate vine
dintr-o experientd acumulatd in
foarte multi ani de activitate si
dupa foarte multd cercetare. La fel
se poate vorbi si despre lumea dis-
tribuitorilor care — chiar daca vand
“aceleasi produse” - diferentierile
intre acestia sunt date de moda-
litatile si calitatea prin care distri-
buitorii capteaza (si castiga) atentia
clientilor.

Tot in aceasta editie va propunem
articole extrem de interesante
despre standarde si tehnologii de
ultimd ora, despre produsele
" n . . .
obsolete”, dar si concursuri noi
oferite de Microchip.

Cu siguranta ca aceasta structura
de revista va deveni si mai bogats,
odata cu participarea noastra la
cele mai importante evenimente
ale anului, deschiderea fiind data
de Embedded World de la sfarsitul
acestei luni (26-28 Februarie).

Si nu in ultimul rand, revista noastra
“Electronica Azi International” poate
fi o solutie extrem
de potrivita pentru

! . Product absolesceng
toti cei care sunt |jdedoiic

3 ime to panid
interesati si de alte
articole, publicate
in limba Engleza.

Haksdell
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COMPANII

Un ambient nou la
fiecare atingere

lluminatul inteligent ne poate transforma locuinta, dintr-o
casa ca oricare alta, intr-un cadru de vis. Putem realiza jocuri
de lumini si culori, care vor schimba total aspectul casei
noastre, fara a fi nevoie sa renovam incdperile sau sa schimbam
mobilierul sau obiectele de decor. Pe langa aspectul estetic,
iluminatul inteligent are si alte avantaje: este ecologic si
economic, pentru ca becurile folosite consuma putina
energie, astfel incat ne vom amortiza foarte repede
investitia facuta intr-un sistem de acest fel.

Aurocon COMPEC va prezinta noul controler de iluminare prin bluetooth
Casambi (numar stoc RS 174-0948) de la OSRAM prin intermediul caruia
va puteti sincroniza modulele LED cu telefonul dvs. inteligent sau cu tableta.

CARACTERISTICI TEHNICE:

o Controler wireless cu 4 canale reglabile, cu tensiune de
iesire de 12V si 24V

» Controlul sarcinii LED-urilor de pana la 240W

o Modul wireless bazat pe consum scazut de energie

AVANTAJELE UTILIZARII PRODUSULUI:
» Controlul modulelor LED RGB si RGBW
» Carcasa independenta potrivita pentru

prinderea in tavan &,
o Compatibilitate cu sistemele de control j’;i
iluminat CASAMBI S5F
o Contacte libere de potential electric é{ ‘-?« v
pentru conectarea oricaror butoane é%:;:d;!
comerciale ; fég;; 4 h;
DOMENII DE UTILIZARE: *‘?‘ e

o Potrivit pentru instaldri in interior

o Comert si turism: magazine,
hoteluri, restaurante

* Muzee, cladiri rezidentiale

/ s‘

Pentru comenzi, oferte sau alte informatji aditionale despre produsele din oferta
COMPEC, contactati-ne la numarul de telefon: 021 304 62 33 sau la adresa
noastra de email: compec@compec.ro.

[COMPEC Aurocon COMPEC distribuitor M I

AUROCON COMPEC SRL autorizat RS Components.

Autor: Adina Daczo

https:/rorsdeliverscom
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Grabiti dezvoltarea proiectului vostru
cu ajutorul unui ecosistem cuprinzator

Avem ce va trebuie, cand va trebuie

Cautati calea cea mai rapida, cea mai simpléa si cu cel mai mic risc de la prototip
la productie? Microchip va ofera suport complet pentru fiecare etapa a proiectului
vostru cu ajutorul ecosistemului sdu de dezvoltare.

- Construiti rapid prototipurile cu un design intuitiv si un mediu de depanare
- Incepeti proiectul cu exemple de referinta si hardware pentru aplicatii specifice
» Reduceti riscul cu instrumente dovedite si software testat profesional

Indiferent de nevoile voastre, va oferim suport complet pentru fiecare etapa
a proiectului.

incepeti dezvoltarea acum, la:
www.microchip.com/Ecosystem

Numele si logo-ul Microchip sl sigla Microchip sunt marel inregistrate ale Microchip Technolegy Incorporated in LLS.A: g1 n alte 1an. Toate celelalte marci
comerciale sunt proprietatea companillor lor;
© 2019 Microchip Technology Inc. Toate dreptunle rezervate, DS30010185A. MEC2229Rom01/12
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De: Martin Warmington,
Global Sales Manager
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Pentru dispozitivele semiconductoare din gama de

top a calitatii, ciclul de viata poate fi similar, dar
pentru produsele de uz general precum memorii

microchip

.......

/ microcontrolere cu numar redus de pini sau pro-

dusele analogice ca amplificatoare operationale si
stabilizatoare, ciclul de viata poate fi considerabil
mai lung, intinzandu-se pe ani sau chiar zeci de ani,
precum temporizatorul 555, fatd de luni pentru
produse de larg consum. Acest lucru se datoreaza

in special faptului ca solicitarea acestor produse

continua s fie puternica datorita utilizarii lor in nu-
meroase categorii de produse finale bazate pe o
diversitate de functii oferite.

Proiectantii OEM (producatori de echipamente origi-
nale) trebuie sa ia in considerare ciclul de viata al pro-
dusului pentru fiecare componenta care intervine in
proiectul in cauza. Chiar dacd majoritatea produ-
cdtorilor nu ofera date definitive pentru ciclurile de
viatd, ei pot da indicatii despre solicitarile curente si
pot oferi alternative pe care proiectantul le poate uti-
liza. Totusi, EOL (End of Life - sfarsitul duratei de viata)
sau uzura morala este la fel de sigura ca moartea si
taxele si, de aceea, ciclul de viatd al produsului tre-
buie gestionat indeaproape. Cumpératorii ar tre-
bui sa ii forteze pe proiectanti s ia in considerare
acest element important atunci cand introduc un
nou dispozitiv in sistemul de achizitie.

Odata ce este publicata notificarea cu privire la
sfarsitul duratei de viata, OEM-urile dispun de o
serie de alegeri pentru a evita inchiderea productiei
si pentru a asigura continuarea furnizarii produselor:

6 Electronica-A#

In

$eneral, producatorul unui dispozitiv a luat in considerare

ciclul de viata al produsului sdu inca de la initiere si proiectare.
Acest lucru este foarte relevant pentru produsele de consum
deoarece afacerea se dezvolta rapid.

1. Reproiectarea produsului pentru a inlocui
dispozitivul EOL
a. Gasirea de alternative care intra pe rand in
productie (produse de baza) de la acelasi
producator sau de la surse alternative
b. Gasirea de componente similare de la
acelasi producator sau de la surse alternative
c. Cumpadrarea in vrac de produse de inventar
inainte de ultima datd in care se poate face
achizitia

2. Descoperirea daca producatorul poate pastra
produsele pentru o perioada extinsa de timp
si sd incapsuleze si sa testeze componentele
atunci cand este nevoie de ele.

Daca proiectul clientilor OEM se afla intr-un stadiu
avansat al duratei de viata a produsului — la matu-
ritate sau chiar in declin, atunci aceste optiuni pot
fi aplicabile:

3. Utilizarea unei a treia parti, precum un
distribuitor sau o companie de servicii de
fabricatie electronica (EMS), pentru a asigura
un tampon al componentelor EOL pentru
utilizare viitoare

4. Utilizarea de site-uri de referinta precum
FindChips si Octopart pentru a descoperi
ce distribuitori dispun de stoc

5. Gasirea de furnizori specializati in produse
invechite

In majoritatea cazurilor, daca produsul final al

producatorului OEM nu este in faza de maturitate
a propriului ciclu de viata, atunci clientjii ar trebui
sfatuiti sa utilizeze prima optiune. Toate celelalte
optiuni permit continuarea productiei, dar nu
asigura o furnizare continua sigura. Am trecut per-
sonal prin acest lucru atunci cand a trebuit sa
asigur furnizarea pentru o componenta invechitd
care costa 0.50 USD/bucatd in timpul productiei.

Product Life Cycle

‘Maturity |
_Decline

Growir

A
Introductiop’
4
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Vanzatorul de componente invechite a vandut
componenta respectiva cu 15 USD bucata, situatie
la care nu trebuie sa se ajunga!

Electronica Azi e lanuarie/Februarie 2019



Clientii OEM trebuie sa se asigure de o legaturd
cat mai apropiata cu producitorul pentru a primi
informatia cat mai exactd cu privire la EOL, dupa
cum producatorul va furniza ultima datd de
cumpdrare in anumite conditii. Dacd produsul este
achizitionat de la un distribuitor, atunci este o a
treia parte in tranzactie, care poate sa nu aiba cele
mai noi informatii si, in majoritatea cazurilor, nu va
putea dispune de o ultima datd de achizitie. Cea
mai buna alternativd este de a obtine informatia
direct de la producitor.

Majoritatea producitorilor de semiconductoare
are o buna procedura de notificare a schimbarii de
produs PNC (Product Change Notification) cu scopul
de a avertiza clientii atunci cand o componentd
trece catre starea de sfarsit a duratei de viata.
Microchip oferd un astfel de serviciu, care poate fi
accesat la www.microchip.com/pen.  Microchip
utilizeaza o singurd inregistrare pentru majoritatea
serviciilor lor catre clientj, inclusiv canalul direct de
comert electronic, microchipDIRECT de unde
pot fi achizitionate peste 90% dintre dispozitivele
din portofoliul Microchip.

Microchip oferd unele dintre cele mai lungi cicluri
de viata pentru produsele lor, fata de oricare alti
producatori de semiconductoare, ajutandu-i pe
clienti sa reduca riscurile si costurile proiectelor
lor. De exemplu, PIC16F877, un microcontroler
mic, a fost lansat pe piata in 2003 si se afla si astazi
in productie, datorita solicitarilor puternice. Pe
unele piete, precum auto, medicali si de certificare/
aprobare proiecte, costurile de reproiectare pot
fi considerabile, putandu-se ajunge chiar la zeci de
mii de dolari suplimentar costurilor de recertificare
si testare. Microchip face eforturi sa péstreze la
minim invechirea pentru numeroase dispozitive de

MANAGEMENTUL APROVIZIONARII

uz general, larg rispandite pe piata in numeroase
aplicatii. Schimbarile directe reale pentru produsele
EOL sunt rare, dupa cum majoritatea produca-
torilor nu este interesata sa dezvolte o compo-
nenta 100% compatibild, care limiteaza noile functji
sau caracteristici ce pot fi addugate dispozitivului
care are valoare pentru client, in schimbul costurilor
de proiectare.

% <

O componenta “similard” poate exista, dar repro-
iectarea este inca cea mai bund solutie daca produsul
se afla in faza de lansare sau crestere. Producatorii i
pot ajuta pe clienti sa gaseasca dispozitivul care se
potriveste cel mai bine necesitatilor in cadrul unei
familii similare de componente.

Produs si Notificari de Schimbare a Produsului (PCN) si Notificari de Sfarsit a Duratei de Viata (EOL)

Electronica Azi 12019
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Aceasta familie alternativd de componente poate
sa fie mult mai nous fata de produsul EOL, astfel
incat clientul trebuie sa solicite informatii de la
producator, cu privire la longevitatea productiei.

Aflati de ce componenta a ajuns la sfarsitul duratei
de viata si intrebati dacd noua components este o
buna alegere si daca mai are inca “de trait”.

Componentele devin invechite dintr-o multime de
motive, iar una dintre cele mai importante este
aceea cd, odatd cu trecerea anilor, comenzile pen-
tru componentele respective scad la un volum de
productie care nu mai este eficient economic. Alte
motive sunt acelea ca materialele sau masinile care
produc acele componente nu mai sunt disponibile
sau nu mai au service asigurat. De asemenea,
atunci cand producitorii se unesc, ceea ce se
intampla uzual in aceastd industrie, dispozitivele
similare pot fi trecute catre invechite si sd castige
cele mai profitabile componente.

Unul dintre efectele scaderii solicitarii unui produs
este stocul excesiv. Desi nu este un indicator care
sa specifice faptul ca un produs se apropie de
sfarsitul duratei de viatd, este util pentru clientj,
deoarece acestia pot obtine aceste componente
pentru costuri mai mici de la producator.
microchipDIRECT are o pagina de discount-uri,
care permite clientilor sa gaseasca produse mai
vechi sau cu stoc excesiv la preturi mai mici.
Vizitati pagina de discount-uri https://www.mi-
crochipdirectcom/DiscountPartList.aspx?mid=1.

Astfel, nu este nevoie sd intrati in panica. Tineti
aproape de producitor si nu amanati reproiectarea.
Producatorii si distribuitorii au resurse si sunt aici
sa va ajute!

Microchip Technology

www.microchip.com MicrocHIR
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O firma nou infiintata din
Niirnberg vrea sa contribuie la
dezvoltarea orasului inteligent prin
transformarea digital a spatiilor
de parcare. Spre deosebire de
alte abordari care sunt fie foarte
costisitoare, fie consumatoare de
timp, sistemul “Parking Pilot”
dezvoltat de Smart City System
se bazeaza pe un senzor mic, dar
robust, care poate fi usor introdus
in zonele de parcare.

Autor: Carlos Ramos,
Director Vanzari

RUTRONIH

ELECTRONICS WORLDWIDE

Aproximativ 30% din traficul din zonele rezidentiale
ale orasului se datoreaza soferilor care cauta sa-si
gaseasca un loc de parcare. Pe langa timpul pierdut
si stresul datorat acestei situatii, creste si volumul de
trafic precum si poluarea mediului. Parcarea inteli-
genty, cu alte cuvinte gestionarea digitald a locurilor
de parcare, ar putea rezolva aceasta problema si,
prin urmare, este o afacere care ar putea fi extrem
de profitabila. Potrivit unui raport al firmei de
consultantd Frost & Sullivan, acest segment de
piatd a castigat venituri de aproximativ 7 miliarde
USD in Europa si America de Nord in 2014,
aceasta cifra fiind estimata sa creascd la 43 miliarde
USD péana in 2025.

CURSA ATNCEPUT

Tn consecintd, un numar mare de
companii lucreaza in prezent la un
sistem inteligent de parcare.

Viteza de dezvoltare si competitivi-
tatea sunt, prin urmare, factori deci-
sivi atunci cand va pozitionati in piata
si stabiliti un standard. Noua firma
Smart City System a dezvoltat senzorul
sau de parcare in doar doi ani si jumatate. Dispozi-
tivul “Parking Pilot” masoara 130 x 240 x 20 mm i
poate fi usor instalat in zonele de parcare.
Senzorul incorporat utilizeazd un camp magnetic
pentru a detecta dacd o masind este parcata dea-
supra dispozitivului sau nu. Informatia este trimisa
apoi catre serverele Smart City System printr-un
protocol radio implementat automat. Folosind
interfetele API, datele specifice locului de parcare
sunt puse la dispozitia operatorilor de parcare in
timp real, permitandu-le sa ruleze propriile
aplicatii si programe de analiza.

Avantajul “Pilotului de Parcare” fata de alte solutii
este ca este mult mai simplu, mai robust si mai
putin costisitor. Senzorii au o duratd de viata de
cinci pana la sapte ani si sunt usor de inlocuit.
Dac, initial, senzorii erau fabricati manual, acum a
inceput productia de serie.
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Gasiti locuri libere de parcare
cu ajutorul senzorilor

AVANTAJE MARI CHIAR $§I

PENTRU CANTITATI MICI!

"Pentru prima noastra productie de serie, am solicitat
rapid o cantitate mai micd de microcontrolere, iar
Rutronik24 ne-a livrat imediat modelul dorit”, explica
Stefan Eckart, fondator si director general al
Smart City System. Datoritd consumului redus de
putere si programarii usoare, dezvoltatorii au ales
pentru “Parking Pilot”, microcontrolerul STM32L0.
"Pentru noi, atat ca startup, dar si pentru proiectul
nostru, Rutronik24 este o sursa sigura si partenerul
perfect. Comunicarea directd si rapida, precum si sfa-
turile simple ne-au ajutat foarte mult pe drumul spre
pregatirea produsului pentru piatd”, spune Eckart.
Prin intermediul deprtamentului de vanzari al
Rutronik, companiile care comanda
cantitati mici si medii pot, de aseme-
nea, sd acceseze intregul portofoliu de
produse al companiei Rutronik si pot
avea acces la numeroase servicii cu
valoare adaugatd, cum ar fi consultanta
sau furnizarea de mostre. De exemplu,
Smart City System a primit un gateway
ca mostra de la Advantech prin
Rutronik24, pentru a compara standardele radio si
pentru a-si imbunatati propriile standarde.

Expertii de la Rutronik24 au informat echipa
fondatoare despre situatia pietei si despre
posibilitatile pentru productia de serie si i-au spri-
jinit atunci cand au selectat un furnizor de servicii
EMS. "Prin urmare, am reusit sa ne incadram in pro-
1 5

gramul nostru strans de dezvoltare si sd lansam mai
devreme pe piatd prima noastra serie".

GAMA DE OPTIUNI DE APLICATIE

Exista un potential mult mai mare in dezvoltarea
“Pilotului de parcare” in afara unui simplu sistem
de ghidare pentru spatiile libere de parcare:
Zonele critice, cum ar fi punctele de acces de
urgenta sau statiile de incarcare pentru vehiculele

electrice, care trebuie si fie pastrate libere; sistemul

trebuie s emita imediat o alarma atunci cand un
vehicul incearca sa parcheze in acele locuri. Acest
lucru amelioreazd nu numai povara asupra
ofiterilor de parcare, ci reduce si timpul dintre de-
tectarea si indepartarea unui vehicul parcat incorect.

Tn parcrile din supermarketuri, sistemul identifica

rapid pe cei care parcheaza automobilul pe un ter-
men lung, oferind astfel serviciilor de rezervare si
navigare posibilitatea de a imbunatati experienta
clientilor. Analizele precise in timp real ale utilizarii
parcarilor fac posibild optimizarea inchirierii
zonelor de parcare. In general, toate facilitatile de
parcare precum si spatiile de parcare sunt organi-
zate mult mai eficient daci soferii pot naviga direct
catre un spatiu liber.

Orasele pot reduce traficul pe sosele in mod sem-
nificativ dacd acestea sunt in masurd sa monitori-
zeze spatiile publice de parcare prin intermediul
senzorilor si ghideaza eficient soferii citre acestea.
Pe langa orasul german Dresda, care utilizeazd cu
succes "Pilotul de Parcare”, exista si numeroase
companii, precum Aldi Nord, Edeka, VW si EnBW
care se bucurd de acest sistem.

PRIVIND CATRE VIITOR

Succesul din Germania a dat incredere echipei s&
incerce si se extindi si in alte tari Europene. In
toatd aceasta perioad, Rutronik va continua sa o
sustina cu sprijin tehnic, economic si logistic, prin
solutii logistice personalizate.

Mai mult, Smart City System intentioneaza deja sa
isi extindd ofertele: "De exemplu, la unele locuri de
parcare, alimentarea este oprita in anumite momente
ale zilei. In prezent, analizam daci tehnologia solara
sau alimentarea de la baterii ar avea sens pentru ast-
fel de cazuri. Ne bazam pe ajutorul si sprijinul de la
Rutronik24 siin aceasta situatie”, spune Stefan Eckart.

Rutronik
www.rutronik.com -

RUTRONIH

ELECTRONICS WORLDWIDE
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MICROCHIP  CONCURS Mmgm.

Castigati un
depanator
in-circuit
MPLAB PICkit 4
produs de

| Microchip

Depanatorul produs de Microchip MPLAB PICkit 4 permite depanarea
si programarea rapida si usoara a microcontrolerelor flash PIC® si dsPIC®,
utilizand puternica interfatd grafica cu utilizatorul a mediului de dezvoltare
MPLAB X IDE (Integrated Development Environment).

MPLAB PICkit 4 programeazd mai repede decat predecesorul sdu
(datorita microcontrolerului SAME70 pe 32-biti / 300MHz) si este pregitit
sa suporte multe dintre microcontrolerele PIC si controlerele de semnal
digital dsPIC. Pe langa o plaja mai larga a tensiunii tintg, PICkit 4 suporta
interfete avansate, precum JTAG cu 4 fire si SWD (Serial Wire Debug) cu
streaming (flux) de date, fiind in acelasi timp compatibil cu placi demo,
extensii de conectori si sisteme tintd care utilizeaza JTAG cu 2 fire si ICSP.
MPLAB PICkit 4 se conecteaza la PC-ul utilizatorului printr-o interfata USB
2.0 de mare viteza si poate fi conectat la placa tinta printr-un conector SIL
(Single In-Line) cu 8 pini. Conectorul utilizeaza doi pini /O ai dispozitivului
si linia de reset pentru implementarea depanarii in circuit si a programarii
seriale in-circuit (ICSP™).

Pentru a avea sansa de a cdstiga unul din cele doud depanatoare MPLAB
PICkit 4 produse de Microchip, in valoare de $48.58 fiecare, accesati pagina:
http://page.microchip.com/Elec-Azi-Int-PICkit-4.html si introduceti datele
voastre in formularul online.

MICROCHIP  CONCURS NN

Castigati un
kit de evaluare
ATmega4809
Xplained Pro
(ATmega4809-
XPRO)

Kitul de evaluare ATmega4809 Xplained Pro este o platforma hardware
pentru evaluarea microcontrolerului (MCU) ATmega4809 AVR®. Supor-
tat de platforma de dezvoltare integrata Atmel Studio, kitul ofera acces
facil la caracteristicile ATmega4809 pentru a intelege pe deplin cum s&
integreze dispozitivul intr-un proiect personalizat.

ATmega4809 este un microcontroler cu procesor AVR® pe 8 biti, cu
multiplicator de hardware — care ruleaza pana la 20MHz, ofera pana la
48KB de memorie Flash, 6KB SRAM si 256 octeti de EEPROM fiind
disponibil in capsule de 48 de pini. Seria utilizeaza cele mai recente
periferice independente de nucleu cu un consum mic de putere, in-
cluzand in acelasi timp un sistem pentru gestionarea evenimentelor
(Event System), functii analogice inteligente si periferie avansata.

Kitul de evaluare ATmega4809 Xplained Pro dispune de un soclu com-
patibil microBUS™, care permite adaugarea facild a senzorilor, actua-
toarelor sau a interfetelor de comunicatii de la biblioteca extinsa de placi
clic (Click board) produse de Mikroelektronika. Kiturile de extensie
Xplained Pro oferd periferice suplimentare pentru a extinde caracteristicile
pldcii si pentru a usura dezvoltarea unor proiecte personalizate.

Kiturile de evaluare pentru seria Xplained Pro MCU includ pe placd un
depanator EDBG pentru a elimina necesitatea unor instrumente externe
de programare sau depanare a microcontrolerului ATmega4809.
Pentru a avea sansa de a cdstiga un kit de evaluare ATmega4809 Xplained
Pro (ATmega4809-XPRO0), accesati http://page.microchip.com/ElectAzi-AT-
mega.html si introduceti datele voastre in formularul online.
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MOUSER

ELECTRONICS.

BISamacSys

DESCARCATI GRATUIT

e Simboluri schematice
e Amprente PCB
e Modele 3D

Faceti clic si glisati in
instrumentul ECAD

Cele mai noi produse pentru cele mai noi designuri®

ro.mouser.com/ecad




Tehnologia SOTB

Silicon on

hin Buried Oxide

PERMITE O SCHIMBARE DE PARADIGMA IN PROIECTELE
CU MICROCONTROLERE DE ULTRA JOASA PUTERE

In lumea de astdzi, din ce in ce mai conectatd, suntem tot timpul in fata unui mare numar de cerinte aflate

in contradictie, pe care proiectul nostru trebuie si le echilibreze. Clientii de astazi solicitd produse din
ce in ce mai complexe, cu performante mai ridicate si functii mai avansate, in vreme ce, in acelasi timp,
solicita reducerea consumului energetic cauzat de aplicatie si desigur, toate acestea cu costul de sistem

cel mai mic posibil.

Utilizand tehnologiile de procesare standard
COMS disponibile astazi, proiectantii de micro-
controlere trebuie, de asemenea, si ia unele de-
cizii dure in legaturd cu designul, cu un echilibru
intre performante/integrare si consum energetic,
in special cu privire la curentul de standby (in
modul de asteptare) al dispozitivului.

Putem alege sa utilizim un nod de procesare
avansat, tipic de 40nm sau chiar mai mic, astazi, cu
avantajul de a fi capabili de a oferi produse cu
nivele inalte de integrare de periferice, cu memorii
flash pe cip mari, de 2Mbyte sau poate mai mult,
impreuna cu performante ridicate, operarea la mai
mult de 200MHz nefiind neobisnuita pentru un
astfel de proces. Totusi, in timp ce curentul activ de
comutatie al unui astfel de proces este in mod tipic
foarte scazut, sa zicem in jurul a 50 — T00pA/MHz,
scurgerea de curent de la fiecare poarta intr-un
asemenea proces mic este foarte ridicatg, rezultand
curenti de mod de asteptare extrem de ridicati,
tipic de 10 — T00pA sau mai mult.

10  Electronica-A#

Curent de mod de asteptare (pA)
10

Figura 1: Harta tehnologiilor de procesare fata

de curentii activi si de scurgere

& 28nm FD-SOI Sisteme
conventionale
@ sna alimentate la baterii
—40nm

130-90nm

0.1

SOTB Process
10 Target 100

Curent activ (pA/MHz)

1.000
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Dacd am dori sa dezvoltam dispozitive cu pierderi
de curent mai mici, deci cu moduri de curenti de
standby mai mici, atunci trebuie in mod uzual s&
alegem geometrii de proces mai mari, dar cu
limitari in ceea ce priveste performantele si nivelul
de integrare de memorie si alte periferice.

In figura 1 puteti observa valorile tipice obtinute
pentru o gamd de tehnologii de procesare
disponibile astazi pe piata.

Sub patronajul initiativei guvernamentale japoneze
LEAP (Low power Electronics Association and Project),
Renesas a dezvoltat o noud tehnologie de realizare
de semiconductoare pentru a se adresa acestei
probleme, acesta fiind denumita SOTB (Silicon On
Thin Buried Oxide) - prin aplicarea siliciului pe o
peliculd subtire de oxid de siliciu. Caracteristicile
unice ale acestui proces pe siliciu ne permite sa
rupem legdtura intre geometria procesului si con-
sumul energetic, pentru a dezvolta dispozitive

care sa dispuna de cei mai buni curenti activi
redusi si cele mai mici pierderi de curent. Utilizand
tehnologia SOTB putem, de asemenea, realiza
dispozitive care ofera performante
ridicate, precum si nivele inalte de
memorie si integrare de periferice. In
figura 2 puteti observa o comparatie

intre SOTB si diferite geometrii de 6
proces.
Unul dintre cele mai mari progrese 4

oferite de dezvoltarea acestei tehnologii
a fost abilitatea de a realiza o structura
hibrida de siliciu, unde putem combina
in acelasi proiect avantajele noi
tehnologii SOTB si tehnologiile stan-
dard pe siliciu brut, acest lucru
permitandu-ne utilizarea ambelor
tehnologii in acelasi dispozitiv.
Acest lucru inseamna cd putem utiliza
noua tehnologie SOTB in partile de
design ale cipului in care este necesar -6
un consum energetic ultra-redus, dar
putem utiliza siliciu standard pentru
functii precum inel I/O si componente
analogice, astfel incat proiectantii pot
inca s lucreze cu dispozitivele care au
caracteristici electrice similare cu micro-

Distributie normala
(=]

MICROCONTROLERE

este necesar. Numarul de atomi injectati in fiecare
poarta este extrem de greu de controlat cu precizie,
iar acest lucru conduce la o variatie a caracteristicilor

B Bulk Tranzistor
B Reactie SOTB V,,=0
M Reactie SOTB V,,=-2V

02 |03 | 04 05 06 0.7
Tensiune de prag, V,

controlerele existente astizi, cu care

- L

sunt obisnuiti s lucreze. In figura 3
puteti observa structura arhitecturii ce
se bazeaza pe tehnologia SOTB.

Aceasta imagine prezintd, de asemeneg,
unele avantaje ale structurii poarta SOTB, intr-un
proiect traditional de poarta pe siliciu brut, la care,

SOTB: pentru tensiuni reduse extreme

Masurarea variabilitatii pragului de tensiune de la 1 milion de tranzistoare pe dispozitivul de testare

Figura 4: Comparatie praguri pentru tehnologiile SOTB
si standard

portii, in special cu geometrii de siliciu mai mici,
unde numdrul de atomi implicati este extrem de

Brut: pentru I/0, Flash, Analogic

Electrod poarta

Substrat Bias

Poarta spate Stralt sol

Strat de izolatie subtire din oxid

Figura 3: Structura hibrida SOTB

in timpul procesului de fabricatie, a trebuit sa fie
injectate impuritati pe canal sau atomi dopanti in
siliciu, permitand portii s& conduca atunci cand

Tehnologie Geometrie mai mare

conventionald = Geometrie mai mica &

Tehnologie SOTB a

Frecventa maxima

Curent activ Curent de standby

Figura 2: Comparatie intre caracteristicile SOTB si alte geometrii de proces
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mic, uneori in jurul a 100 de atomi. Acest lucru
inseamna cd poate exista o variatie semnificativa a
numarului de atomi dopanti in fiecare poarts,
aceasta conducand la o variabilitate semnificativa
in caracteristicile de comutatie ale fiecarei porti
din dispozitiv.

Poarta SOTB este un design cu canal fara dopare,
caracteristicile portii fiind controlate prin stratul
izolator extrem de subtire din poartd, care
utilizeazd tehnologii de procesare moderne,
extrem de bine controlate si, de aceea, cu mare
repetabilitate in dispozitiv. >

(K
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SISTEME EMBEDDED
-/

Aceasta inseamna ca variatiile intre porti sunt mult
mai mici fatd de designul de poarta traditional cu
siliciu brut. Dupd cum se va vedea imediat, aceastd
reducere a variatiei dintre porti pe un dispozitiv
SOTB ne permite sa reducem substantjial tensiunea
de operare si, de aici, si energia utilizata pentru
comutarea portii.

In figura 3 puteti observa, de asemenea, un alt
avantaj al tehnologiei SOTB si anume ca exista posi-
bilitatea de a aplica o tensiune negativa de reactie
pe fiecare poartd, dand posibilitatea de a manipula
pragurile de comutatie ale fiecarei porti de pe
dispozitiv, fie individual, fie pe intreg dispozitivul.

Figura 4 prezinta o comparatie intre un dispozitiv
SOTB si un disporzitiv realizat printr-o tehnologie
standard pe siliciu brut. Liniile rosii arata domeniul
caracteristicilor de comutatie pentru o imple-
mentare de dispozitiv tipicd pe o tehnologie pe
siliciu brut, unde putem vedea variatia pragurilor
de comutatie intre 1 milion de tranzistoare indi-
viduale de pe dispozitivul de testare. Puteti vedea
in diagramd ca cele mai bune porti vor comuta la
aproximativ 0.3V, in vreme ce, datoritd variabilitatii
inerente a procesului, cele mai proaste porti vor
comuta in zona de 0.7V. Aceasta inseamni ¢4,
pentru a se garanta operarea fiecdrei porti a dis-
pozitivului, trebuie sa se opereze la tensiuni mult
peste 1V. Acest lucru are desigur un impact direct
asupra puterii consumate de dispozitiv.

Linia albastra din figura 4 prezintd caracteristicile
portii SOTB, unde puteti observa uriasa reducere
a variabilitatii si domeniul ingust al caracteristicilor
de comutatie care pot fi atinse cu ajutorul acestui
proces. Cu dispozitive bazate pe tehnologia SOTB

CARACTERISTICI

= Domeniul temperaturii de operare:
de la-40°C pana la 85°C

= Pini GPIO: panala 110

Program Flash (1.5MB)

se poate opera in sigurantd la tensiuni mult mai
mici si se poate garanta cd fiecare poarta va opera
corect, conducind la o reducere uriasa a valorii
consumului de putere activa.

Linia verde din figura 4 prezinta rezultatul reactiei
ce este aplicatd, acest lucru putand pune individual
portile intr-o stare cu pierdere extrem de reduss,
permitand astfel plasarea unei parti a dispozitivului
sau a intregului dispozitiv intr-o astfel de stare,
reducand substantial curentul de mod de asteptare.
Rezultatul acestei noi tehnologii este acela ca se
poate dezvolta o noud generatie de microcontro-
lere, care combina cele mai bune calititi ale dis-
pozitivelor cu geometrie mica cu nivelul lor ridicat
de integrare si ale dispozitivelor cu geometrie mai
mare cu pierderi mici de curent.

Renesas a finalizat acum dezvoltarea primului mi-
crocontroler care utilizeaza tehnologie SOTB, iar
aceasta tehnologie permite producerea unui dis-
pozitiv cu o combinatie unica de performants,
integrare si consum energetic. Primul dispozitiv
combind un nucleu Cortex MO+ ce ruleaza pana la
64 MHz cu un inalt nivel de integrare de periferice
si pand la 1.5Mbyte de memorie flash si 256 Kbyte
de memorie SRAM pe cip.

Utilizarea tehnologiei SOTB pe acest nou dispozitiv
a condus la unele caracteristici unice de mica putere,
iar primul dispozitiv are caracteristicile de mai jos,
dispozitivele viitoare ce utilizeaza aceasta tehnologie
putand oferi un consum si mai mic de putere.

o Curent activ de 20pA/MHz

o Curent de mod de asteptare de 200nA

« Operare convertor analog/digital la 3pA

o Memorie SRAM de 256Kbyte cu un curent de
mod de asteptare de TnA/Kbyte

ANALOGIC

Convertor A/D, 14-Biti (20 canale)

Ll VTN R7FOE

4+  TEMPORIZARE

Temporiz. general PWM 32-Biti x 2

Tn figura 5 puteti observa diagrama bloc a acestui
prim dispozitiv care utilizeazd noua tehnologie
SOTB - Renesas R7FOE017.

Noul Renesas R7FOE017 cu combinatia sa unici de
memorie flash mare pe cip si SRAM pe cip,
impreund cu nivelele de consum de ultra joasa
putere, vor face acest dispozitiv ideal pentru o
gamd larga de aplicatii, precum dispozitivele
purtabile si o varietate mare de aplicatii casnice,
industriale si medicale.

Utilizarea tehnologiei SOTB ofera posibilitatea de
utilizare a acestor dispozitive in aplicatii care
recupereazd energie din mediu, iar cu acest lucru
in minte, R7FOE017 include un controler unic de
recoltare a energiei, care permite ca energia sa fie
recuperata dintr-o gama largd de surse de energie
regenerabila si, totodatd, permite dispozitivului sa
controleze automat o baterie externd reincdrcabila
sau un super-condensator.

Dezvoltarea tehnologiei SOTB (Silicon on Thin
Buried Oxide) va permite dezvoltarea nu numai a
unei noi clase de microcontrolere de ultra joasa
putere, potrivite pentru noua generatie de aplicatii
conectate, dar si a unei noi game de aplicatii de re-
cuperare energetica care vor furniza solutii unice
pentru cele mai dificile aplicatii de joasa putere.
Mostre de R7FOE017 cu o suita completa de un-
elte de dezvoltare vor fi disponibile clientilor Beta
in prima parte a anului 2019, iar mostre, general
disponibile, din a doua jumatate a anului 2019.

Autor: Graeme Clark, Renesas Electronics

Renesas
www.renesas.com RENESAS
WA DIVINVICISWD | MTB

& CONTROL @

Interfata Display MIP

= (scilator de ceas principal (MOSC)
de la 8 la 20 MHz cand Vec = TBCV

= (scilator sub-ceas (SOSC) 32.768kHz

= QOscilator pe cip, de mare viteza (HOCO)
24,32, 48, 64 MHz cand Vec- TBC V;
24, 32 MHz céand Vee = TBC V

= Viteza mijlocie pe cip 0SC (MOCO) 2MHz

= PL| de la MOSC - lesire pana la 64MHz

= (scilator pe cip de joasa viteza (LOCO)
32.768 kHz

SRAM (256 KB)

CONECTIVITATE

1 x interfete de
comunicatie seriale;

Tens. de iesire de referinta Vref out

Temporiz. general PWM 16-Biti = 4

(memary-in-pixel)

1 = convertor D/A pe 12-Biti

Circuit de conversie

GPT asincron x 2
a datelor grafice 2D

1 % comparator analogic

2 = temporizator pe 8-Biti

Driver LED

de joasa putere

emporizator cu ceas de joasa vite

Senzor de temperatura

MANAGEMENT DE
SISTEM & PUTERE

Controler DMA

@

Dy

SIGURANTA

Protectie a zonei Flash

RTC

SECURITATE $I £
CRIPTARE

TSIP - Lite

v,

2 % FIFO Controler transfer de date

Diagnosticare ADC

D unic 128-Biti

SP| x 2 Controler legaturd eveniment

Circuit de corectie ceas

TRNG

= (Circuit de corectie ceas (SOSC/LOCO)

ICx 2 Moduri de putere joasa

Circuit de precizie ceas

AES (128/256)

= Timer watchdog independent OCO 16 kHz

SPI % 1 Ceasuri multiple

Calculator CRC MPU x 4

= Timp de trezire TBC (HOCO)

= Capsule de 156-pini WLBGA,
144 sau 100 - pini LOFP

Figura 5: Primul microcontroler care utilizeaza tehnologia SOTB
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USB x 1 RTC

Circuit de operare de date

SysTick

Activare iesire port pentru GPT

Controler de recuperare energeticd

IWDT & WDT
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De-a lungul ultimilor 20 de ani, arhitectura ARM a devenit nucleul nu numai
al telefoanelor inteligente, ci si al multor sisteme embedded care au nevoie
de procesoare pe 32-biti. Exista cativa furnizori majori de procesoare si
SoC-uri pe piata sistemelor embedded care nu au in portofoliul lor oferte
bazate pe aceasta arhitectura. Pentru céativa, gama produselor pe care le
furnizeaza este imensa.

La un moment dat, oportunititile de diferentiere pot parea limitate daca
cei mai multi dintre furnizori folosesc aceeasi arhitecturd de baza. Pe de alta
parte, furnizorii sustin contrariul: bazandu-se pe arhitectura ARM pentru
procesorul de baza din proiectele lor, ei se pot concentra mult mai agresiv
asupra unor caracteristici care conteaza foarte mult pentru dezvoltator si/sau
integrator.

Geoff Lees, Senior Vice President & General Manager for Microcontrollers
la NXP, spune ca firma la care lucreazd a adoptat de timpuriu nucleele bazate
pe ARM pentru piata sistemelor embedded, concentrandu-se initial pe conec-
tivitatea la internet. "A fost proiectat pentru a servi noua piata de conectivitate
prin cablu prin furnizarea unui modem de 56K, isi aminteste el.

De atunci, prin crestere organicd, dar si prin achizitii, NXP a realizat nume-
roase linii de produse. "Ne-am situat mereu la cel mai inalt nivel de performanta
din domeniu. Suntem foarte puternici in aplicatii precum conversia energiej,
controlul motorului si conectivitatea wireless’, explica Lees.

Printre familiile de inalta performanta se numara procesoarele i.MX si Layerscape.
Lees continua: "Ambele sunt bazate pe ARM si sunt complementare. Layerscape
este proiectat pentru procesare si comunicatii de date la cel mai inalt nivel.

System Control Connectivity
: ARM® Gortex™-A9 Core l ggggg u%%%tH’glc
32 KB | Cache 32 KB D Cache
per Core per Cora MMG 4.4/ MIPI HSI
NEON per Gare PTM per Gore SDXC =
UART x5, Tx/Rx
5 MB/s
PCle 2.0
G x3, (1 Lane)
SPI x5

i FlexGAN x2
| MLB150

Power Management Vide

Internal Memory
| mrom || Ram

1 Gb Ethernet
+ IEEE® 1588

NAND Cntrl.
(BCH40)

LP-DDR2,
DDR3/
LV-DDR3
533 MHz

Figura 1: Arm® Cortex® -A9 Core Dlagrama bIoc
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Toata lumea foloseste ARM.
Inseamna c3 toate mlcrocontrolerele
sunt la fel? Producatorii spun: Nu.

i.MX acopera multe piete: de consum, industria auto si altele. La un nivel mai jos,
avem Kinetis, de asemenea bazata pe ARM, aceasta familie fiind orientata pentru
a oferi conectivitate pentru aplicatii precum loT. Acum cincisprezece ani, acesta
era primul microcontroler flash Arm32, iar acum exista o varietate masiva in
aceastd familie. Avem aproape 25.000 de clienti pentru acest produs”

STMicroelectronics a fost, de asemenea, un sustintor al arhitecturii ARM
pentru o lunga perioada de timp, spune Laurent Vera, EMEA Marketing
Director pentru STMicroelectronics. “ST a decis sd faca o schimbare acum
10 ani, proiectand primul microcontroler pe 32-biti - STM32 — bazat pe un nucleu
Arm Cortex-M3",

STM32 Open Development Environment wmma

STM32 Nuckeo
development boards

STM3Z Nucleo
gxpansion boards
STM12 Open
I

Enmmnme

i

Figura 2: Mediul deschis de dezvoltare STU32

"Succesul ARM pe piata microcontrolerelor embedded pe 32-biti nu a fost un
slam dunk (nred. slam dunk = o aruncare de sus in lumea baschetului, atunci
cand mingea este introdusa fortat de sus in jos in cosul advers cu o mana sau cu
ambele maini.)", spune Vera si continua: "Am inteles valoarea datd de un mediu
deschis si cuprinzator, care poate oferi proiectantilor performante remarcabile,
de mare valoare, precum si instrumente exceptionale, iar ST a contribuit in mod
semnificativ la acest succes, oferind o mare familie de microcontrolere, de-a lungul
intregului spectru de putere, performants, integrare si pret’

Lees spune ca un factor suplimentar in succesul arhitecturii ARM este ecosis-
temul, care include si lantul de aprovizionare. “In spatiul microcontrolerului,
nucleul este mai putin important, dar ecosistemul devine din ce in ce mai important,
iar standardul hardware ARM permite crearea acestuia. Trebuie luat in consideratie
si faptul ca distribuitorii sunt preocupati de numarul de arhitecturi pe care le pot
suporta. In mod ideal, acestia doresc s sustina o arhitecturs, iar ARM este un bene-
ficiu real pentru ei. Acest lucru are importanta si pentru noi, deoarece aproximativ
doua treimi din afacerea noastra se afla pe piata de distributie”
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Suportul software este o metoda cheie pentru furnizori precum NXP si ST
pentru a construi o afacere de succes in partea de top a nucleelor ARM.
Leesixp]icé: “In ultimii cinci ani, ne-am concentrat foarte mult pe software.
Astazi, ne concentram mai putin pe furnizarea de facilitati, precum Android si
mai mult pentru a oferi solutii de programe pe aplicatii specifice. Astazi multe
dintre provocirile de proiectare sunt in software si acest lucru este reflectat de
faptul ca jumatate din echipa noastra de ingineri sunt ingineri de software!

Vera spune ca ST si-a construit propriul lant de instrumente care cuprinde
mediul deschis de dezvoltare STM32 Open Development si sistemul de
dezvoltare STM32 Nucleo pentru a permite echipelor de inginerie “sa-si
dezvolte in asa fel proiectele incat ideile lor sa genereze rapid venituri”

Henry Wiechman, Director of Embedded Processor Software Marketing
and Strategy la Tl, afirma ca furnizarea de lanturi de instrumente de catre
producétorii de siliciu este importanta deoarece proiectantii de microcon-
trolere au inteles ce le trebuie pentru a extrage maximul de performanta
din solutiile lor si pentru a utiliza functiile software de top. "Un alt motiv este
acela de a putea lucra cu familiile de produse Tl, permitandu-le sd se conecteze
la un singur mediu. Acest lucru nu inseamna doar programarea nucleului, ci
configurarea acceleratoarelor si a perifericelor intr-un mod optimizat” adaugs el.

Deblocarea valorii perifericelor si a altor functionalitati este vitala, spune
Vera. "Am inteles totusi ca valoarea unui microcontroler nu se afla in nucleul
sau, ci in tot ce exista in jurul lui. STM32 este mai mult decat un nucleu: este
compus din IP-ul (Intellectual Property) unic al ST

Precum alti furnizori, ST impacheteaza ambele IP-uri - analogic si digital - in
jurul nucleului ARM, cu scopul de a servi mai multe piete si nenumarate
cazuri de utilizare. "Exista multe ingrediente care fac produsul nostru unic. Acest
ST IP, addugat peste arhitectura standard ARM IP este doar unul dintre ingre-
dientele care alcituiesc compozitia noastra secretd’, spune Vera.

Abilitatea de a adauga microcontrolerului o mare varietate de periferice IP
este vitalg, spune Adrian Fernandez, Microcontroller Development Ex-
perience Manager la Texas Instruments: "Aceasta permite producdtorilor
de siliciu sa se diferentieze dincolo de nucleu cu periferice, procesoare de retea
wireless etc. Inseamna c& putem incerca sa rezolvam problemele la nivel de
sistem. Daca inginerii trebuie sa obtina un produs diferentiat, trebuie sa se uite
in afara nucleului”

Fernandez evidentiaza platforma Simplelink MCU, din portofoliul extins de
solutii al Tl bazate pe ARM, ca platforma pentru numeroase aplicatji. “Sunt
microcontrolere bazate pe ARM pentru aplicatii conectate, cu sau fara fir.
Acestea suportd un set diversificat de clienti deoarece permit inginerilor s3 ino-
veze rapid. Noi numim aceasta ‘agilitate’ din perspectiva dezvoltarii. Microcon-
trolerele noastre oferd o gama larga de conectivitati diferite, in special wireless
inalt integrat si asigura un portofoliu puternic cu periferice potrivite, memorie,
functionalitate analogica si radio!

Fernandez explic avantajele clientilor atunci cand acestia folosesc solutiile
Tl privind proiectarea cu microcontrolere si furnizarea de software: "Modul
in care inginerii ar putea beneficia de portabilitate este, de exemplu, atunci
cand acestia vor sa proiecteze un termostat si ar putea alege sa dezvolte o
aplicatie conectat la ethernet, in timp ce piata este interesata de o solutie WiFi.
Atat timp cat multi clienti isi petrec majoritatea timpului cu software-ul, iar re-
utilizarea codului este foarte importantd, kit-ul software de dezvoltare (SDK)
dezvoltat de Tl permite ca o mare parte a investitiei software s fie utilizata intr-un
produs nou. Portabilitatea inseamna ca un client poate lansa in propria sa piata
un portofoliu de produse, nu doar unul

Andy Harding, Director of Broad-Based Solutions la Renesas Electronics,
subliniazd un factor cheie, dincolo de software, pentru a incerca sa afle de
ce producatorii sunt capabili sa utilizeze aceeasi arhitectura de baza pentru
atat de multe si diferite aplicatii: “Compozitia secretd’ fundamentald este
tehnologia de proces care permite performante remarcabile si o integrare
inaltd, in special datorita capabilitatii de ‘stare zero de asteptare’ flash oferita
de dispozitivele noastre care au un istoric incredibil in ceea ce priveste fiabili-
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tatea si pastrarea datelor”. "Putem integra mai multa memorie decat au nevoie
majoritatea clientilor si care si fie operatd la vitezda maxima, fard stari de
asteptare. lar microcontrolerele noastre pe 32-biti functioneaza la frecvente de
ceas de 240 MHz, cu instructiuni foarte eficiente. Optimizarea perifericelor tine,
de obicei, de specificul aplicatiilor. De exemplu, pentru simplificarea controlului,
ne-am dedicat dezvoltarii timerelor de control al motorului, care oferd detectie
incrucisata zero si functionalitate VCA!

Cheia pentru a aduce impreuna aceste functii, intr-un mod in care sa
functioneze pentru clienti, spune Harding, este sa te concentrezi asupra
nevoilor clientilor tinta. "Cu ani in urmg, faceam parte dintr-o mica echipa din
Renesas, insarcinata cu definirea strategiei de dezvoltare a noii generatii de
microcontrolere. Cea mai mare provocare a fost ca toata lumea stia ca piata ar
fi in cautarea unei solutii cu nucleu ARM!

Harding povesteste c4 riscul a fost acela de a pune pur si simplu nucleele
ARM in produsele standard “Ne-ar fi trimis la categoria 'si alti' vanzatori dintr-o
piatd deja aglomeratd. Ceea ce am constatat a fost ca trebuie sa gandim dincolo
de dispozitivul cu siliciu, sa credm platforme care sa se diferentieze prin scurtarea
ciclurilor de proiectare, simplificind demararea proiectului si reducand costurile
totale ale companiei”

Utilizarea unei arhitecturi obisnuite preluate de la un specialist in procesoare,
cum ar fi ARM, ajutd la eliberarea resurselor pentru dezvoltatorul de siliciu
pentru a profita din plin de inovatiile procesului si proiectarii circuitului.
Oivind Loe, Senior Manager of Marketing Strategic la Silicon Labs,
spune: "Aceasta per-
mite companiei SiLabs
sd se concentreze asu-
pra altor lucruri.

Acum doudzeci de
ani, toatd lumea si-a
facut propriul nucleu
de procesor, pentru

ARM® Cortex®-M3
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ETM Trace Trace Port
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Fecvent v
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intreaga industrie, modificarea cerintelor implica faptul ca nucleul utilizat
astdzi nu va fi neaparat cel mai bun pentru unele aplicatii viitoare. Loe
evidentiaza securitatea, consumul extrem de scazut de putere si invatarea
automatd ca domenii care necesita o inovatie mai mare in nucleul procesorului.
"Fie ARM va oferi aceastd inovatie, fie va fi o oportunitate pentru o alta
arhitecturd’, spune el.

Fernandez spune ci nucleul proprietar Tl, MSP430 pe 16-bitj, este impor-
tant pentru unele aplicatii, in special in ceea ce priveste eficienta energetica.
"Un nucleu proprietar ne permite s& oferim capabilitati unice variind de la con-
sumul redus de energie la memoria FRAM. Deci, e posibil s& existe motive reale
pentru a merge cu un nucleu tert, cum ar fi ARM, dar existd si posibilitatea de
a se construi un microcontroler cu nucleu bazat pe o arhitecturd proprietara”

Lees crede ca arhitectura ‘open-source’ RISC-V este o dezvoltare interesanta.
"Dar nu avem probleme cu modelul ARM’, noteaza el. Abilitatea producitorilor
de siliciu in a se diferentia in domeniul embedded prin intermediul soft-
ware-ului, procesului de inovare si al perifericelor inteligente, reprezinta
provocari extrem de complexe pentru o familie de procesoare de nivel
industrial, precum ARM.

Farnell element14 | rofarellcom
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Ce ar trebui sa stiti despre RoHS 3?
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Formula chimica structurald si structura moleculara a dibutil ftalatului (DBP)

Sursa: PRBX/Orange Deer studio

De: Patrick Le Févre,
Director Marketing
si Comunicare
Powerbox

Toate categoriile de echipamente electrice si elec-
tronice sunt afectate cu exceptia dispozitivelor
medicale si a echipamentelor de monitorizare si
control, pentru care restrictiile se vor aplica mai
tarziu, din 22 julie 2021, pentru a tine cont de ciclurile
lor mai lungi de inovare. “Revizia 3" adauga patru
substante restrictionate, listate sub ftalat, la lista
originald de sase (vedeti tabelul 1).

In 2010, unii ftalati erau pe lista de candidati
REACH sau listati in Anexa XIV REACH ca subiect
al procesului de autorizare. Acestia erau, de aseme-
nea, inclusi in propunerile Comisiei Europene pen-
tru reformarea Directivei EU cu privire la restrictia
substantelor periculoase (RoHS) in echipamente
electrice si electronice, ca substante prioritare de
a fi restrictionate potential, ceea ce se intampla
cum, opt ani mai tarziu.

De la listarea originala in REACH si in lista de
candidatj a substantelor de foarte mare preocupare
pentru autorizare (SVHC - Substances of Very High
Concern), au fost cercetate in laboratoarele
internationale riscul si toxicitatea celor patru
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Dupd cum este specificat in Directiva Europeanda 2015/863
(valloabilé din 22 ijulie 2019), producdtorii de echipamente
electronice vor trebui sa se conformeze cu a treia revizuire a
RoHS (Restriction of Hazardous Substances - restrictia substantelor
periculoase), cunoscutd ca RoHS 3.

substante: Bis (2-etilhexil) ftalat (DEHP); Benzil
butil ftalat (BBP); Dibutil ftalat (DBP) si Diisobutil
ftalat (DIBP).

Rezultatul a mai mult de 10 ani de teste si investigatii
aratd o posibilitate foarte ridicata ca efectul expu-
nerii la ftalati poate afecta reproductia umang, dez-
voltarea si riscul de cancer. Aceste rezultate au
motivat Comisia Europeana si treaca cei patru ftalati
de la “observatie” la "restrictie si interdictie".

Ftalatii sunt un grup de substante chimice utilizate
pentru a face mai fin si pentru a creste flexibilitatea
plasticului si vinilului. Ei sunt in mod uzual utilizati
in toate industriile de laimpachetarea alimentelor
la cabluri, in benzi izolatoare sau in unele rasini, pe
scurt sunt aproape peste tot (vedeti tabelul 2).
Aceasta este incd o noud provocare pentru indus-
tria electronicg, astfel incat, dupa reducerea cantitatji
de plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, eteri
difenil polibromurat si bifenil polibromurat, este
acum insdrcinata cu reducerea cantititii celor patru
ftalati listati la mai putin de 1000 ppm in greutatea
de material omogen.

GATA DE CONFORMITATE

Dupa cum a fost cazul celor sase substante anterior
restrictionate in RoHS prima editie si RoHS a doua
editie, datorita largii utilizari a ftalatilor in echipa-
mentele electronice — inclusiv in sursele de alimen-
tare — proiectantii trebuie sa lucreze in cooperare
apropiata cu furnizorii, pentru a inlocui asemenea
materiale cu componente si elemente “fara ftalati”.
Datorita faptului ca unele industrii (de exemplu cea
medicald) fiind mai sensibile la riscul afectarii oame-
nilor (pacientilor) de catre ftalati, inca din 2010 au
existat informari, iar furnizorii au fost pregatiti in
legdturd cu noile reguli, anticipand astfel cerinta
pentru componente cu mai putin de 1000 ppm din
substantele listate in REACH si SVHC. Astazi, un
numdr de companii oferd substituenti conformi
RoHS 3, dar existd o uriasd intarziere in lantul de
furnizare, care va necesita o munca destul de intensa
pentru a asigura ca toate produsele furnizate dupa
22 julie sunt conforme, ceea ce pentru produsele
noi poate sa nu fie o problema majord, dar poate fi
pentru produsele aflate in stoc in intreaga lume.
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STANDARDE PENTRU PRODUCATORI

CUM POT AFLA DACA PRODUSELE

MELE SUNT CONFORME?

De cand Directiva Europeana 2015/863 a fost
lansatd pe 31 martie 2015, proiectantii au lucrat
impreuna cu furnizorii pentru a garanta ca toate
noile produse se pre-conformeaza cu regulamentele
ce urmeazd, dar in unele cazuri a fost dificila
inlocuirea unor componente (de exemplu benzile
izolatoare pentru transformatoarele de inalta ten-

siune), intarziind astfel conformitatea unor pro-
duse. Pe durata a trei ani, furnizorii vor trebui s
implementeze diferite procese si substante pentru
a inlocui ftalatii interzisi, dar au ramas, insa, cateva
intrebari cu privire la elementele si componentele
speciale.

Totusi, dacd pentru noile produse, nivelul de ftalati
interzisi este redus la mai putin de 1000 ppm, pro-
blemele raman pentru produsele aflate in stoc.

RoHS 1
DIRECTIVA 2002/95
Publicata pe 27 ianuarie 2003,
restrictionand utilizarea de substante
periculoase in echipamente electrice
si electronice.

RoHS 2
DIRECTIVA 2011/65
Publicatd pe 8 iunie 2011, restrictionand
utilizarea unor substante periculoase in

RoHS 3
DIRECTIVA 2015/863
Publicatd pe 31 martie 2015 modificand
Anexa Il a Directivei 2011/65 / EU a

toate echipamentele electrice si electronice.  Parlamentului European sia Consiliului, cu

privire la lista substantelor supuse restrictiilor

Categorii de dispozitive acoperite de aceasta politica

1. Electrocasnice

2. Aparate de uz casnic mici

3. T si telecomunicatii

4, Aparatura electronica de larg consum

5. Sisteme de iluminare

6. Unelte electrice si electronice
(cu exceptia uneltelor mari,
stationare, industriale)

7. Jucarii si echipamente de sport si relaxare

8. Dispozitive medicale (cu exceptia
produselor implantate si infectate)

9. Instrumente de monitorizare si control

10. Dispozitive de iesire automata

Plumb (0.1%); Mercur (0.1%);

Cadmiu (0.01%); Crom hexavalent (0.1%);
Bifenili polibromurati (PBB) (0.1%);
Eteri difenil polibromurati (PBDE) (0.1%)

1. Electrocasnice

2. Aparate de uz casnic mici

3. T si telecomunicatii

4, Aparatura electronica de larg consum

5. Sisteme de iluminare

6. Unelte electrice si electronice
(cu exceptia uneltelor mari,
stationare, industriale)

7. Jucarii si echipamente de sport si relaxare

8. Dispozitive medicale (cu exceptia
produselor implantate si infectate)

9. Instrumente de monitorizare si control

10. Dispozitive de iesire automata

1. Electrocasnice

2. Aparate de uz casnic mici

3. 1T si telecomunicatii

4. Aparaturd electronica de larg consum

5. Sisteme de iluminare

6. Unelte electrice si electronice
(cu exceptia uneltelor mari,
stationare, industriale)

7. Jucarii si echipamente de sport si relaxare

8. Dispozitive medicale (cu exceptia
produselor implantate si infectate)

9. Instrumente de monitorizare si control

10. Dispozitive de iesire automata

11. Alte echipamente electrice si electronice  11. Alte echipamente electrice si electronice
Substante care sunt subiectul restrictiilor si concentratiile maxime in masa materialului omogen.

Plumb (0.1%); Mercur (0.1%);

(Cadmiu (0.01%); Crom hexavalent (0.1%);
Bifenili polibromurati (PBB) (0.1%);
Eteri difenil polibromurati (PBDE) (0.1%);

Actualizarile fatd de editia anterioara sunt marcate cu rosu
Tabel 1: De la RoHS 11a RoHS 3

Ftalat
BBP
Benzil butil ftalat

DBP
Dibutil ftalat

cosmetice.
DEHP

Bis (2-ethilhexil)
ftalat

pentru PVC.

DIBP

Diisobutil ftalat pentru PVC.

Utilizat ca plastifiant pentru PVC, polivinil
alcool (PVA) si cauciuc. De asemenea,
utilizat ca solvent si fixativ in vopsele si

In principal utilizat ca plastifiant

In principal utilizat ca plastifiant

Functii
Utilizat ca plastifiant pentru PVC,
poliuretan, polimeri acrilici si polisulfura.

Plumb (0.1%); Mercur (0.1%);

Cadmiu (0.01%); Crom hexavalent (0.1%);
Bifenili polibromurati (PBB) (0.1%);
Eteri difenil polibromurati (PBDE) (0.1%);
Di (2-etilhexil) ftalat (DEHP) (0.1%);
Butilbenzil ftalat (BBP) (0.1%);

Dibutil ftalat (DBP) (0.1%);

Diisobutil ftalat (DIBP) (0.1%)

Produse

Pardoseala din vinil, materiale de etansare, adezivi, produse
de ingrijire auto, tapiterie auto, curele benzi transportoare

pentru industria alimentard, materiale de ambalare pentru
industria alimentara si piele artificiala.

Adezivi latex, materiale de etansare, produse de ingrijire auto,
cosmetice, unele cerneluri si coloranti, insecticide, materiale
de ambalare pentru industria alimentara, mobilier casnic,

vopsele, imbracaminte, materiale de invelire pentru mediul
industrial si farmaceutic.

Papusi, pantofi, impermeabile, haine, dispozitive medicale

(tuburi din plastic si pungi de stocare intravenoasa), mobild,
tapiterie auto si gresie.

Perdele de dus, haine impermeabile, ambalaje alimentare,

bile de popice, interioare auto, materiale din vinil, gresie si

alte produse.

Tabel 2: Cei patru ftalati interzisi sunt larg utilizati in toate industriile

Bibliografie
Powerbox (PRBX): www.prbx.com

Directive 2015/863: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:0J.L_.2015.137.01.0010.01.ENG
SVHC Roadmap to 2020 implementation: https://echa.europa.eu/svhc-roadmap-to-2020-implementation
(andidate List of substances of very high concern for authorization: https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Pentru a fi pe partea de siguranta, unele companii
au luat decizia de a realiza testarea unor probe cu
analizor XRF (X-Ray Fluorescence - fluorescentd cu
raze X) si dacd acest lucru nu este considerat sufi-
cient, s utilizeze metode de testare FTIR (Fourier
Transform Infra-red Spectroscopy — spectroscopie in
infrarosu cu transformata Fourier) si uneori SEM
(Scanning Electron Microscopes — microscoape elec-
tronice cu scanare de inalta rezolutie).

Costul unor asemenea analize ar putea fi totusi
substantial, in contextul conditiilor de piata de
astazi, dar efectul lipsei componentelor sau a
eliminarii produselor fara a sti daca nivelul celor
patru ftalati este sub sau peste pragul de 1000
ppm, poate costa chiar si mai multi bani.

CE SE POATE SPUNE DESPRE

REPARATII §I INTRETINERE?

Asa cum este specificat in Directiv, restrictia
asupra DEHP, BBP, DBP si DIBP nu se va aplica pen-
tru cablurile sau componentele de rezerva pentru
reparatii, reutilizare, actualizare a functionalitatii
sau pentru upgrade-ul capacitdtii echipamentelor
electrice si electronice lansate pe piatd inainte de
22 julie 2019. Similar, se pune problema si pentru
dispozitivele medicale, inclusiv dispozitivele medi-
cale in vitro si pentru instrumentele de monitorizare
si control, inclusiv industriale, lansate pe piata
inainte de 22 iulie 2021.

DECI, CE URMEAZA?!

“REACH isi propune sa imbunitateasca protectia
sanatatii umane si a mediului prin identificarea mai
buna si din timp a proprietatilor intrinseci ale
substantelor chimice!” Aceasta inseamna ca cerce-
tarea in ceea ce priveste toxicologia si impactul sdu
asupra sanatatii si mediului va continua, cu scopul
de a identifica riscurile.

De aceea, Agentia Chimica Europeana a lucrat la
planul "Roadmap for SVHC identification and im-
plementation of REACH Risk Management measures
from now to 2020", ceea ce arata angajamentul ca
toate substantele relevate, cunoscute curent ca
fiind ingrijoratoare (SVHC) sa fie incluse pe lista
pana in 2020. Obiectivul planului SVHC este de a
observa si identifica noi substante ce pot starni in-
grijorare, de a analiza optiunile de management al
riscurilor (RMO) potrivite pentru cazurile particu-
lare ale acestora.

Tn mediile de afaceri de astazi, inginerii electronisti
trebui sa monitorizeze in permanentd evolutia
REACH si SVHC. Odata cu cresterea ingrijorarii cu
privire la sanitate si mediu, ne putem astepta ca
mai multe substante sa fie addugate pe lista RoHS,
ceea ce in unele cazuri ar putea fi extrem de
provocator.

Precum in multe alte situatii, cunoasterea industriei
dvs., a fi inovativ si a investi in noile tehnologii
reprezinta probabil singura cale.

Powerbox - A Cosel Group Company
www.prbx.com
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TEHNOLOGIA REVOLUTIONARA STABILESTE
STANDARDE NOI IN ELECTRONICA DE PUTERE

Integrarea de MOSFET-uri
de putere in PCB-uri

Autori:
+ Adrian Réhrich, Marketing de Produs pentru MOSFET-uri auto
Infineon Technologies AG

« Christian Rossle, Vice Presedinte Vanzari & Marketing
Schweizer Electronic AG

Industria auto are de facut fata provocarii majore de reducere continud a
emisiilor medii ale flotelor. Din 2021, pentru toate masinile nou inmatriculate
in Uniunea Europeana se va aplica o valoare medie limita a emisiei de CO2
de 95g/km. Dupa aceea, UE doreste sa reduca emisiile de CO2 de la noile
vehicule cu inca 30 pana la 35 de procente intre 2021 si 2030.

Acest lucru nu va fi posibil numai cu motoarele cu combustie interna. Ca
rezultat, electrificarea trenurilor de putere in vehiculele hibride si electrice
se afla in crestere. Acest lucru conduce la o amplificare a cerintelor privind
sistemele de management a energiei electrice in automobile.

Tn trecut, echipamentele auxiliare din vehiculele numai cu motoare cu com-
bustie — precum directia asistatd, pompele de ulei si ap3, ventilatoarele
radiatorului, compresoarele de aer conditionat etc. — au fost din ce in ce mai
electrificate, astfel incat acestea trebuiau s fie pornite numai atunci cand
era nevoie. Acest lucru a condus deja la o reducere ridicatd a consumului de
combustibil si a emisiilor asociate in vehiculele motorizate de astizi. In viitor,
vehiculele cu propulsie electrificata — masini hibride simple, hibride cu
reincarcare de tip plug-in si complet electrice — vor amplifica si sustine in
continuare aceastd tendinta.

Electronica de putere modernd pentru controlul invertoarelor, conver-
toarelor DC-DC, sistemelor de management al bateriilor etc. este, din aceasta
cauza, o tehnologie cheie in electronica auto de maine. In acelasi timp, cresc
constant cerintele de aplicatii cu privire la densitatea de putere, eficienta
energeticd, siguranta in functionare si reducerea costurilor sistemelor.
Integrarea de cipuri cu MOSFET-uri de putere in placutele PCB este o cale
ideala de a raspunde acestor cerinte si reprezintd o tehnologie de baza pen-
tru numeroase aplicatii auto de viitor. In acest proces, semiconductoarele de
putere (MOSFET-uri de putere) nu mai sunt conectate in mod conventional
pe placa de circuit (PCB). Acestea sunt integrate sau "embedded” intr-un asa
numit sistem PCB (de putere si logic) utilizand tehnologia de integrare pe cip.
Infineon Technologies AG si Schweizer Electronic AG lucreaza impreuna
pentru a aduce pe piatd aceasta tehnologie de baza. De exempluy, utilizand
un generator de pornire (SG - starter generator) cu invertor de 48V pentru
un vehicul hibrid simplu, acestea au reliefat avantajele principale la nivelul
sistemului electronicii de putere prin integrarea de cipuri cu MOSFET-uri
de putere in comparatie cu solutiile de proiectare conventionale cu PCB si
MOSFET-uri discrete, sau solutii de proiecte complexe cu module ceramice
DCB (Direct Copper Bonding) si placute semiconductoare. Noua tehnologie
permite minimizarea pierderilor in conductori si a inductantelor parazite,
performante de comutatie imbunititite, ricire maxima a electronicii de putere,
densitate de putere mai mare a sistemului, o reducere a suprafetei placutei
de PCB si a volumului sistemului, siguranta mai ridicata a functionarii sistemului
si costuri ale sistemului mai reduse.
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LANTUL PROCESULUI SI PASII DE INTEGRARE A CIPURILOR CU
MOSFET-URI DE PUTERE

Procesul de fabricatie pentru integrarea cipului cu MOSFET-uri de putere
necesita o cooperare apropiatd intre industria de semiconductoare si industria
de PCB-uri, in special pentru integrarea pe placuta PCB a electronicii de putere.

Strat logic (posibilitate

straturi multiple) Cu-Vias

= P(B de putere
PB | orai ' Cip de putere MOSFET to
deputere | mu———— | P(B logic

Figura 1: Micrograph: tehnologia de integrare pe cip cu MOSFET de putere

ca o placd de circuit tip sistem (putere + logica)

Procesul incepe cu structurile conductoare (lead-frames) din Cupru. Apoi,
sunt create cavitatile pentru MOSFET-urile de putere, care servesc ca ele-
mente purtatoare unde sunt integrate MOSFET-urile de putere. Cipurile
MOSFET sunt special adaptate pentru tehnologia de integrare pe cipuri i,
de asemenea, trec printr-un proces de metalizare bazat pe Cupru pentru a
le face compatibile cu pasii subsecventi ai procesului de integrare in PCB.

Odata ce sunt plasate in structurile conductoare din Cu, MOSFET-urile sunt
testate inainte ca procesul sa continue. Scopul testarii corespunde 100% cu
cel al MOSFET-urilor de putere discrete, incapsulate conventional. Aceasta
este o calitate majora si un avantaj de cost fata de utilizarea tehnologiei Bare
Dies pe substraturi DCB.

Tn pasul urmator, MOSFET-urile de putere de pe structurile conductoare
din Cu, sunt combinate pentru a forma o structura laminata cu trei straturi,
si apoi laminate intr-un proces special pentru a forma o legdtura omogena.
Legaturile conventionale sunt inlocuite printr-un nivel de legaturi deasupra
cipului. Controlul portii este implementat prin trasee, iar padurile sursa au
un design plat pentru a obtine o conexiune electricd de joasa rezistentd si
un comportament termic favorabil din punct de vedere al pierderilor prin
disipare. Contactarea partii superioare a cipului este realizata galvanic cu
ajutorul unor treceri din cupru, care au fost anterior create in stratul dielectric
utilizand un laser. Dupa structurarea straturilor exterioare, PCB-ul de putere
este complet.

Electronica Azi e lanuarie/Februarie 2019
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Designul foarte plat si omogen al acestui PCB de putere face ca aceste module
de putere si fie perfect potrivite integrarii ulterioare intr-un sistem PCB, ceea
ce poate fi ideal realizat ca o combinatie cu PCB-ul logic (microcontrolere,
drivere etc.) fara elemente de conectare aditionale. PCB-ul sistemului cu
MOSFET de putere integrat poate fi apoi instalat direct si intr-un mod foarte
compact in aplicatia auto respectiva (de exemplu un generator de start de 48V),
incluzand radiatoare de cildura. Ca rezultat, sistemul mecatronic ca un tot este
puternic simplificat, iar costurile sale de fabricatie pot fi optimizate.

Figura 2: Pasii de procesare pentru integrarea cipurilor MOSFET de putere

in PCB-urile de putere:

1. Structuri conductoare din Cupru cu cavitati ca suport pentru MOSFET-urile de
putere cu metalizare pe baza de cupru

Integrarea si testarea MOSFET-urilor de putere in structuri conductoare din Cu
Structurile conductoare sunt laminate pentru a forma o legaturd in trei straturi
Straturile exterioare sunt structurate si PCB-ul de putere este complet

PCB-ul de putere este laminat cu PCB-ul logic si structurat pentru a produce
un sistem - placa de circuit - complet (PCB de putere + logic)

Placa de circuit sistem (PCB de putere + logic) cu microcontrolere, componente
driver etc. pe cale conventionald

S g 0 [

o

Ca exempluy, este utilizat un generator de start de 48V pentru un automobil
hibrid simplu. incepand cu un MOSFET de putere pe structuri conductoare
din Cu, rezultatul este o placa de circuit a sistemului integrat, constand din
straturile de PCB de putere (partea de dedesubt) si straturile PCB logice
(partea superioara). Acest sistem PCB cu MOSFET de putere integrat poate
fi apoi fixat foarte compact, sigur in functionare si eficient economic pe carcasa
generatorului de start de 48V. Suplimentar, suprafata mare si conexiunea
directd a sistemului PCB maximizeaza capacitatea de racire. Aceasta abor-
dare revolutionara a integrarii cipurilor de putere MOSFET in placile PCB
produce un sistem mecatronic integrat care atinge cele mai bune valori din
punct de vedere al densitdtii de putere, eficientei energetice, sigurantei in
functionare si al reducerii costului sistemului.

MOSFET de putere Straturi PCB de putere Placa P(CB sistem
in structurd cu MOSFET-uri de putere cu straturi de
conductoare in structuri conductoare  P(CB putere + P(B logic
din Cupru din Cupru

Figura 3: De la structuri conductoare din Cu cu MOSFET-uri de putere, la un
sistem PCB pentru un generator de pornire de 48V N
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Traductoarele de curent LEM din
gama LF xx10 - tehnologia efectului
Hall impinsa catre noi limite

Pentru a economisi energie, primul lucru necesar este de a o masura!
Pentru maximizarea economiei energetice, trebuie masurat cu precizie
curentul utilizat!

Tehnologia LEM tip ASIC aduce performantele traductoarelor cu efect
Hall la nivelul traductoarelor Fluxgate si furniz a un control mai bun
si o eficienta crescuta a sistemului, dar la un pret semnificativ mai mic.
Disponibila in 5 variante dimensionale diferite, pentru a opera la curenti
nominali de la 100 A la 2000 A, gama LF xx10 furnizeaza o precizie
globala de pana la 5 ori mai mare pe tot domeniul de temperaturi de
operare comparativ cu generatiile anterioare de traductoare de curent
cu efect Hall in bucla inchisa.

- Precizie globala pe gama de temperatura de la 0,2 la 0,6 % din [y

* Deriva ffset exceptionala de 0,1 % din Iny

« Timp de raspuns rapid, mai putin de 0,5 ps

* Domeniu de masurare mai mare

* 5 dimensiuni compacte intr-o varietate de topologii de montare
(plat sau vertical)

« Imunitate fata de campuri externe pentru proiectele dvs.
compacte

+ Compatibilitate 100% cu generatiile anterioare LEM

* Domeniul de operare de la -40 la +85°C

www.ineltron.de

O
Ineltron

Phone Number: +36 703666055
Contact: i.laszlo@ineltron.hu

www.lem.com

At the heart of power :ctronics.
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Primele aplicatii tinta cu integrarea MOSFET-urilor de putere pentru utilizarea
in productia de automobile sunt aplicatiile de la putere medie la ridicata
(kW - 35kW) — de exemplu generatoare de start de 48V, sisteme auxiliare
de 48V, convertoare DC-DC de 12V/48V - unde avantajele descrise mai sus
aduc beneficii ridicate sistemului.

Camana®

Figura 4: Generator de pornire de 48V cu sistem PCB si MOSFET-uri de

putere integrate

In parteneriat cu cei mai importanti membri ai lantului de furnizare din industria
auto, generatoarele de start de 48V cu cip integrat au obtinut o crestere
semnificativa in performanta sistemului si randamentul acestuia.

Figura 5: Comparatie de performantd intre integrarea pe cip si solutii
discrete pentru generatoare de pornire de 48V:

Imbunitatirea
integrarii cip-ului

Rpson 100% 30%

Ryy 100% 30%
Nivel de putere A 100% -40%

L 100% 80%

Capabilitate putere 100% +35%
Inter- conectare Rezistentd bucla 100% 4+
sistem

Design compact 100% +++
Calitate Siguranta in functionare 100% 4

REZISTENTE ON (Ron) MAI BUNE IN ELECTRONICA DE PUTERE
Prin integrarea cipului, legaturile conventionale cu fir sunt inlocuite prin
conexiuni din cupru si, practic, intreaga suprafata a partii superioare a cipului
este in contact. Partea de rezistentd a capsulei, asociata cu legaturile de lipire
este virtual eliminata odata cu integrarea cipului. Valoarea exacta depinde
de generatia tehnologiei semiconductoare respective, de clasa de tensiune
si de capsula dispozitivului semiconductor.

O REZISTENTA TERMICA MAI BUNA (Rth)

Disiparea excelenta a caldurii in cipul integrat imbunitateste semnificativ
Rth-ul global al sistemului. Demonstratiile au ardtat chiar avantaje si fatd de
substraturile ceramice DCB. Mai mult, Zth - adica impedanta termica - este
cu aproximativ 40% mai mica fata de tehnologiile conventionale dispunand
de substrat solid din cupru sub cip.

Acesta este un avantaj particular ca element stabilizator atunci cand apare o
calduri intensa pe durata scurtd a varfurilor de curent. Pierderile mici de
putere ale sistemului ca ansamblu, combinate cu disiparea mai buna a calduri,
conduc la o transmitere mai redusa de caldura in circuitul electronic, com-
parativ cu solutiile de proiectare conventionale.

Ca rezultat, de exemplu, timpii de activare ai generatorului starter de 48V
pentru generare/recuperare de putere sau acceleratie (boost) pot fi extinsi,
acolo unde sunt curent limitati de factori termici.
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PERFORMANTE DE COMUTATIE IMBUNATATITE §I

POSIBILITATE DE COMUTATIE MAI RAPIDA

Inductanta de comutatie redusa este obtinuta ca rezultat al conexiunii
aproape plate intre partea superioara a cipului si caile de legatura, precum
si al distantelor mici intre condensatoarele de circuit intermediare si semi-
conductoarele de putere. Aceasta permite o comutare mai rapida, ceea ce
inseamna ca sunt necesare componente pasive mai mici, conducand la
economii de spatiu si cost.

Suplimentar, sistemele cu cip integrat nu prezinta practic depasiri de tensi-
une pe durata comutarii on si off. Acest lucru inseamna c&, de exemplu,
sistemele de 48V de astazi pot fi utilizate cu MOSFET-uri de 80V si nu mai
necesita o tensiune de jonctiune de 100V. MOSFET-urile de 80V au o
rezistenta RDSon cu 20% mai mica. Acest lucru, impreuna cu pierderile
reduse de comutatie conduc la pierderi de putere globale mai mici. In acest
fel se reduce semnificativ temperatura maxima a cipului pentru orice mod
de operare. Depinde de utilizatori cand s& utilizeze acest avantaj pentru o
duratd de viatd mai mare, costuri mai mici pentru racirea sistemului, sau o
reducere a dimensiunii cipului.

MINIATURIZARE

Numeroase sisteme pentru aplicatii curente si viitoare trebuie sa devind mai
mici oferind in acelasi timp functionalitate suplimentara. Integrarea cipului
poate economisi spatiu valoros la nivelul solutiei PCB.

SIGURANTA MAI MARE IN FUNCTIONARE

Tnlocuirea firelor lipite sau a ceramicii DCB creste siguranta in functionare. In
cadrul testelor de cicluri termice cu o diferentd de temperaturd dT de 120K,
proiectele vor fi capabile s& reziste la mai mult de 700,000 de cicluri active.

REDUCEREA COSTULUI SISTEMULUI

Datorita economiilor de conectori si cabluri, a ricirii optimizate, reducerii
suprafetei de cip necesare pentru componentele de putere, a unor compo-
nente pasive mai mici, mai putine probleme legate de EMC, a izolarii deja
existente si a economiilor globale de spatiu, economiile in ceea ce priveste
costul sistemului sunt considerabile.

Integrarea cipurilor MOSFET de putere, reasaza lantul de furnizare traditional
al producatorilor de semiconductoare si al producatorilor de PCB pentru cei
mai importanti membri ai lantului de furnizare (Tier1). Cu alte cuvinte, de
acum inainte Tier1 vor primi o placa de circuit sistem procesatd conform
cerintelor lor, constand dintr-o placd PCB de putere cu MOSFET-uri de putere
integrate pe partea inferioar, plus un strat logic PCB in partea superioara.
Tier1 sunt scutiti de munc4, riscuri si costuri implicate in asamblarea si insta-
larea PCB-urilor de putere conventionale, precum si la nivelul costului in-
tregului sistem pentru conectori sau structuri conductoare in conexiunea
conventionala si tehnologia de montare pentru electronica de putere.
Pentru ca acest nou lant organizat de furnizare sa opereze perfect, este nevoie
de responsabilitati clare, transfer de riscuri definite si strategii de testare de
ambele parti — de la industria de semiconductoare si pana la industria PCB-
urilor. Industria telefoanelor inteligente a demonstrat in mod impresionant
cd integrarea semiconductoarelor in substraturile PCB, inclusiv modificarea
lantului de furnizare, opereaza foarte bine la volume mari ale productiei.

Producatori precum Infineon Technologies AG, lider mondial de piata in
ceea ce priveste semiconductoarele de putere si Schweizer Electronic AG,
lider inovator in integrarea de putere in PCB, lucreaza deja impreund pentru
a oferi aceasta tehnologie de bazi pentru utilizare globald in productia de
serie in automobilele de maine.

Tehnologia de integrare de cipuri cu MOSFET-uri de putere in placile PCB
este o modalitate ideald pentru a spori eficienta electronicii de putere din
industria auto viitoare si va contribui la o mobilitate mai simpla, mai

ecologica si mai performanta.
T
(Infineon
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Kitul de dezvoltare pentru Amazon AVS suporta
interactiunea vocala de la distanta si operarea cu
microfone multiple

Microchip, prin intermediul subsidiarei
Microsemi Corporation, anunta ca sistemul
sdu de dezvoltare AcuEdge™ ZLK38AVS
pentru Amazon Alexa Voice Service (AVS)
oferd acum capabilitatea de captare a vocii
de la distanta si flexibilitatea de a construi
dispozitive bazate pe configuratii cu micro-
foane multiple. Solutia reduce costurile listei
de materiale (BOM) si sustine cerintele
proiectelor cu dimensiuni mici. Fiind un kit
de dezvoltare audio de ultima generatie cu
un microfon hands-free si cu doua sau trei
microfoane far-field (capabile sa recunoasca
o comanda vocali de la distantd) si calificare
de la Amazon, acesta dispune de un proce-
sor audio ZL38063, care include un procesor digital de semnal (DSP) de 300
MHz si acceleratoare hardware dedicate pentru procesare voce. De aseme-
nea, kitul ofera capabilitatea de anulare a ecoului acustic stereo (AEC -
Acoustic Echo Cancellation) care permite recunoasterea vocii chiar si in mediile
de redare audio extrema. Kitul de dezvoltare se conecteaza direct la o placd
Raspberry Pi® 3B pentru a simula o aplicatie tipica boxa-microfon. Acesta
suportd toate optiunile pentru microfon siinclude un inel cu LED-uri pentru
a raporta locatia sonord detectatd, precum si un difuzor de inalta calitate,
care este reprezentativ pentru o aplicatie cu difuzoare inteligente.

Microchip Technology | www.microchip.com

Farnell element14 anunta disponibilitatea placii
add-on Power over Ethernet (PoE) pentru modelul
Raspberry Pi 3 Model B +

Farnell element14, Distribuitorul de Dezvoltare, anunta disponibilitatea mult
asteptatei placi Power over Ethernet Hat, pentru modelul Raspberry Pi 3
Model B+. Acest nou HAT, anuntat la lansarea modelului Raspberry Pi 3
Model B +, permite ca un Raspberry Pi sé fie alimentat printr-un cablu Ethernet,
eliminand necesitatea unei alimentari separate. Power over Ethernet a fost
una dintre cele mai importante patru solicitari ale clientilor Farnell element14,
care dezvolta proiecte bazate pe Raspberry Pi; aceasta solutie ofera
performante sporite si raspunde nevoilor in crestere ale pietei de design
profesional care dezvolta dispozitive embedded. Placa certificata Raspberry
Pi PoE HAT este o solutie ideald pentru proiectele embedded si loT si
imbunatateste in continuare capabilitatile sistemului.

Placa Raspberry Pi PoE Hat este potrivita pentru utilizarea cu Raspberry Pi
3 Model B+ si necesita un injector POE (sursa separata de putere), switch
sau router cu conformitate 802.3af, care nu este inclus.

Farnell element14 | rofarmellcom

MAI MULTE INFORMATII

MAI MULTE INFORMATII

http://www.electronica-azi.ro / Sisteme embedded / Pldci de dezvoltare [ D |
http://international.electronica-azi.ro / Embedded Systems / Development boards ~ &f=

http://www.electronica-azi.ro / loT/ Aplicatii loT [ B |
http://international.electronica-azi.ro / Embedded Systems / Development hoards ~ &i=

| N O EES— —

(] 1 | N
{11 [ 1N
R

2ew19P

g-Code pentru accesul gratuit

rid. de!voucher

T 5] embedded-wo
Exhibition&Conference .,
» NirnbergMesse GmbH
..it's a smarter world T +49 9118606-4912
F +49 9118606-4913
ASTAZI M AI NE 5 | MAI DEPARTE visitorservice@nuernbergmesse.de
Unicul punct de legatura pentru spectrul complet al sistemelor
Embedded: Descoperiti peste 1.000 de companii si inspirati-va WEKA, FACHIMEDIEN. GotbH
din cele mai noi tendinte, dezvoltari de produs, referenti Eﬁz :gizgzg:;‘g
renumiti si prezentari atractive. info@embedded-world.ei
MarktéTechnik  Elektronik Au”fﬁﬁirﬁam mepznvielckironik
DESIGN& Elektro
ELEKTRONIK automotlve Smarter elektroniki = e

KNOW-HOW FOR ENTWICKLER




w

o

-

CONTROL INDUSTRIAL

LABORATOR

Oscilatoare MEMS

) .
Constan_'ci}m Savu

Director General
Ecas Electro

Fiecare sistem electronic are nevoie de un dispozitiv de sincronizare. Rezonatoarele de cristal (XTAL) sunt de
multe ori solutia. Totusi, oscilatorul, care imperecheaza, prin tehnologia MEMS, un rezonator cu un oscilator IC
complet integrate intr-o capsuld, ofera mai multe beneficii in comparatie cu un XTAL. Proiectantii de sisteme nu
mai trebuie sa lucreze in jurul limitelor unui cristal cu problemele si riscurile de proiectare, date de parametrii
cristalului: impedanta de miscare mecanica, modul de rezonants, nivelul de incircare i castigul oscilatorului.

In plus, capacitatea externa de incarcare trebuie s fie folosita pentru cristalele de rezonanta paralela si aceasta
ar trebui sd tind cont de capacitatea parazita a PCB-ului si capacitatea integrata pe cip.

Oscilatoarele MEMS (Micro Electro Mechanical System) utilizeaza un rezonator de siliciu, in locul unui rezonator
de dioxid de siliciu, care este utilizat in oscilatoarele cu cristale de cuart. Oscilatoarele MEMS sunt produse in
fabrici de semiconductoare, deoarece procedeele de fabricatie asigura o calitate constanta a componentelor.

Ele incorporeaza rezonatoare MEMS, care definesc frecvente stabile.

Oscilatoarele MEMS sunt dispozitive de sincronizare
care genereaza frecvente de referinta foarte stabile,
putand masura si timpul. Aceste frecvente de
referintd pot fi utilizate pentru comanda sistemelor
electronice, gestionarea transferului de date,
definirea frecventelor radio si masurarea intervalelor
de timp. Tehnologiile de baza utilizate in oscila-
toarele MEMS s-au dezvoltat in anii 1960, dar au
ajuns suficient de avansate pentru aplicatiile comer-
ciale incepand cu anul 2006. Generatoarele de ceas
MEMS sunt dispozitive de temporizare cu iesiri mul-
tiple pentru sisteme care au nevoie de mai mult de
o singura frecventa de referinta. Oscilatoarele
MEMS reprezinta o alternativa foarte buna pentru
oscilatoarele cu cristale de cuart mai vechi si mai sta-
bile, oferind robustete si fiabilitate mai bune la
vibratii si socuri mecanice, cat si stabilitate la
variatiile de temperatura.

Oscilatoarele MEMS fabricate de Jauch au frecventa
de iesire configurata prin utilizarea controlului PLL
(Phase Lock Loop). O memorie on-chip OTP (One
Time Programmable) este utilizatd pentru stocarea
parametrilor de configurare. Aceasta arhitectura
permite programarea cu usurintd a frecventei de
iesire in intervalul de la 11a 1TOMHz side la 115 la
137MHz. $i versiunea 32.768kHz pentru RTC (ceas
de timp real) este, de asemenea, disponibila.
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Rezonatorul de siliciu in sine nu are suficienta sta-
bilitate a frecventei la variatii de temperaturd pentru
aplicatii uzuale, dar compensarea exacta a tempe-
raturii in circuitele oscilatorului permite o stabilitate
excelentd a frecventei la variatii de temperaturd. De
exemplu, Jauch JSO15 TR, un oscilator MEMS de
32.768kHz, de putere ultra-scizuts, ofera o stabili-
tate a frecventei de pana la £5ppm intr-un interval
de temperaturd de -40°C ...+85°C.

Un oscilator de cristal foloseste un cristal de cuart
taiat in modul fundamental si un circuit oscilator
simplu. Pentru fiecare frecvents, trebuie fabricat
un nou cristal de cuart, adica e o sarcind consuma-
toare de timp. Oscilatoarele de cristal nu necesita
compensarea la variatiile temperaturii.

-

Ce auin comun telefoanele mobile, trenurile
de mare vitezd si piata de valori?
Dispozitivul de sincronizare - acel punct mic
pe careil vezi.

4

Stabilitatea lor in frecventd la temperatura este
suficienta pentru cazurile obisnuite de utilizare. Os-
cilatoarele cu cuart si compensare de temperaturd
pot obtine aceeasi stabilitate ca si oscilatoarele MEMS.
Un dezavantaj important al oscilatoarelor de cristal
este susceptibilitatea cristalului la vibratii si
pierderea stabilitatii in timp. Vibratile duc la
deviatia frecventei dispozitivelor cu cuart. Dispozi-
tivele MEMS cu siliciu nu sunt sensibile la vibratii.
Dispozitivele MEMS rezoneazi la o frecventd fun-
damentald intr-un mod pe care vibratia incidenta
nu o moduleaza. Oscilatoarele MEMS oferd MTBF
pand la 500 milioane ore, rezistenta la soc 50000,
rezistentd la vibratii 70g. Oscilatorul de cristal poate
oferi 14-38 milioane ore MTBF, rezistenta la soc
5000g si 10g la vibratii.

Oscilatoarele cu cristal de cuart sunt stabile la zgo-
mot electric, consuma putind energie, au timp de
pornire mic si stabilitatea de frecventd, dar pe
masurd ce tehnologia evolueazs, oscilatoarele MEMS
au performante foarte aproape de cele de cristal.

Avantajele oscilatoarelor MEMS de la Jauch

o Fiabilitate extremg, rezistentd la socuri si vibratji:
500 de milioane de ore MTBF, rezistenta la soc
50000g, la vibratii 70g

o Serviciu de livrare rapida pentru cantitati mici

 Configurabile si personalizate
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o Domeniu larg de temperaturi de functionare:
-55°C... +125°C

o Stabilitate de frecventa pe intervalul de
temperatura de functionare: +20 ppm, +5 ppm
pentru versiunea 32.768 kHz

o Inlocuire 100% pentru capsule standard
industriale de tip 2016 - 7050 QFN
(Quad Flat No-Leads)

o Oscilatoarele MEMS utilizeaza un rezonator de
siliciu in locul unui rezonator de dioxid de
siliciu, care e utilizat in oscilatoare cu cristale de
cuart. Procesul de productie are loc in fabricile
de semiconductoare. Acest lucru asigura o
calitate constanta a componentelor.

Jauch:

Oscilatorul MEMS combind cipul de rezonator de
siliciu cu un cip oscilator programabil. Cipurile de
siliciu sunt montate impreund si ambalate in cap-
sule standard QFN (Quad Flat No-Leads) sau CSP
(Chip Scale Package).

Avantajele tehnice ale oscilatoarelor MEMS

fabricate de Jauch

= Rezistentd ridicata la impact, soc si vibratii:
10000g soc si 70g vibratii

= Domeniu de temperaturd de functionare mare:
-55°C... +125°C

= Stabilitate inalta a frecventei pe intreaga gama
de temperaturi de functionare: +20 ppm

= Inlocuire pe amprenta compatibila 100%
pentru capsule standard QFN 2016, 2520, 3225,
5032 5i 7050 (QFN = Quad Flatpack No-Lead)

= Extrem de fiabile datorita procesului de
fabricare a semiconductoarelor

Personalizate si configurabile

Jauch poate oferi timp scurt de livrare, deoarece
oscilatoarele MEMS sunt configurate conform cerin-
telor utilizatorilor in centrul tehnologic din Germa-
nia. Un proces complet automatizat poate produce
cantitati de pand la 5.000 - 10.000 in cateva zile.
Probele pot fi expediate in 48 de ore. Datoritd
disponibilitdtii rapide a produselor, este posibil s&
se efectueze modificari de ultima ord design-in.
Acest lucru permite dezvoltatorilor s aiba un grad
ridicat de flexibilitate pentru proiectul lor actual.

JSO LC OSCILATOARE MEMS
Gama larga de frecvente (1.0 MHz panala 137.0
MHz) si disponibilitate rapida!
Seria de oscilatoare JSO LC MEMS de la Jauch poate
fi configuratd in functie de specificatiile clientului
si ofera o flexibilitate ridicata pentru dezvoltarea

Electronica Azi 12019

de aplicatii unde este necesara o rezistentd
ridicata la socuri si vibratii. Aceste oscilatoare
MEMS sunt configurabile cu frecvente de iesire
de la 1.0MHzla 137.0MHz. Acestea sunt disponi-
bile cu o stabilitate inalta a frecventei de pani la
+20ppm. Este disponibild o optiune de configu-
rare pentru sarcini capacitive mai mari sau fronturi
de semnal mai lente pentru a reduce radiatia
electromagnetica.

Sunt disponibile rapid schimbari de ultim moment
in designul circuitului. Oscilatoarele MEMS din
seria JSO LC ating valorile aproximative egale ale
oscilatoarelor pe baza de cuart in termeni de
deviatie de frecvents si faza. Datorita robustetii si
fiabilitatii lor, aceste oscilatoare MEMS sunt potri-
vite pentru diverse aplicatii in domeniul industrial
si in produsele de consum.

Caracteristici produse

= Oscilatoare MEMS pe baza de rezonator de siliciu

= Interval de frecventd 1 MHz ... 137 MHz

= Stabilitate optima a temperaturii +20 ppm

= Interval de temperaturd mai mare -55°C.... +125°C

= Domeniu de tensiune de alimentare 1.8V ... 3.3V

= Compatibile cu toate capsulele si la amplasare
pe PCB

= Rezistentd 10000 g la soc si 70 g la vibratii

= Fiabilitate extrem de ridicata

Jauch MEMS Oscilator, seria JSO LC. Low power
1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V. lesire HCMOS/LVCMOS.
Compatibil cu capsulele standard din industrie
2016 - 7050. Rezistentd extinsd la vibratii, socuri
si temperaturd.

Inlocuire imediati pe PCB, pentru capsulele:
« JSO21:2016 (2.0 x 1.6 x 0.75 mm)
« JSO22:2520 (2.5 x 2.0 x 0.75 mm)
= JSO32:3225(3.2 x 2.5 x 0.75 mm)
« JSO53:5032 (5.0 x 3.2 x 0.75 mm)
= JSO75:7050 (7.5 x 5.0 x 0.90 mm)

Servicii suplimentare

= Centrul de configurare in Germania

= Suport tehnic

= Esantioane gratuite expediate in 48 de ore

JSO AC OSCILATOARE MEMS

Seria de oscilatoare JSO AC MEMS, e calificatd
conform standardului industrial AEC-Q100, fiind
potrivitd in special pentru aplicatii din industria
automobilelor. Aceasti serie de oscilatoare este
caracterizatd de o gama larga de temperaturi
(gradele AEC-Q100 1 ~ 3) si imunitate ridicatd la
soc si vibratii. 4
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Oscilatoarele ]SO AC sunt disponibile in 5 capsule
SMD standard: 2016, 2520, 3225, 5032 si 7050.
= JSO21:2016 (2.0 x 1.6 x 0.75 mm)

2.5 x2.0 x 0.75 mm)
3.2x2.5x0.75 mm)

5.0 x 3.2 x 0.75 mm)

7.5 x 5.0 x 0.90 mm)

« JSO22:2520
. JSO32:3225
= JSO53:5032
= JSO75: 7050

~ o~~~

Jauch Seria de oscilatoare JSO ACMEMS. Calificata
AEC-Q100, pentru aplicatii in domeniul auto.

= Oscilatoare MEMS pe baza de rezonator de siliciu

= Calificare AEC-Q100

= Interval de frecventa 1 MHz ... 137 MHz

= Stabilitate optima la variatia temperaturii +20 ppm

= Interval de temperaturd mai mare -55°C.... +125°C

= Domeniu de tensiune de alimentare 1.8V ... 3.3V

= Compatibile cu toate capsulele standard sila
amplasare pe PCB

= Rezistentd 100000g la soc si 70g la vibratii

= Fiabilitate extrem de ridicata

Inlocuire imediati pe PCB, pentru capsulele:
= JSO21:2016 (2.0 x 1.6 x 0.75 mm)
= JSO22:2520(2.5 x 2.0 x 0.75 mm)
= JSO32:3225(3.2x 2.5 x 0.75 mm)
JSO53:5032 (5.0 x 3.2 x 0.75 mm)
JSO75:7050 (7.5 x 5.0 x 0.90 mm)

Servicii suplimentare

= Centrul de configurare in Germania

= Suport tehnic

= Esantioane gratuite expediate in 48 de ore

JSO15 TR OSCILATOR MEMS

JSO15 TR ofera o stabilitate a frecventei de neegalat
a ceasului de 32.768 kHz, pana la +5 ppm in inter-
valul de temperatura de -40°C ... +85°C. Aceasta sta-
bilitate excelenta a frecventei este obtinuta prin
schema de compensare precisa a temperaturii in
timpul procesului de fabricatie. Acest oscilator
TCXO de 32.768 kHz este deosebit de insensibil si
fata de variatiile tensiunii de alimentare. lesirea activa
e compatibild cu LVCMOS, cu nivel intre O si nivelul
tensiunii de alimentare (‘rail-to-rail").

JSO15 TR e capabil sa livreze la mai multe circuite
simultan un semnal de ceas de 32.768 kHz, mentji-
nand in acelasi timp consumul de energie sub 1.2 pA
(tensiunea de operare e de obicei 1.8V fara sarcing).
Consumul redus de curent permite utilizarea efici-
enta a acestui oscilator extrem de stabil. De aseme-
nea, este posibil s& se alimenteze intrarile XIN ale
circuitelor care sunt conectate in mod normal la cris-
talele de ceas sau de timp real (tuning fork crystals).
Frecventa are stabilitate inaltd la alimentare variabila:
JSO15 TR poate fi alimentat cu o tensiune variabila
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de alimentare de 1.5V ... 3.63 V, in timp ce variatia
de frecventa rezultata e in limitele de +1.5 ppm.

Zone de aplicare versatile. Datorita proprietatilor
sale remarcabile, modelul JSO15 TR este foarte
potrivit pentru aplicatiile cu ceasul in timp real
foarte precis, cum ar fi dispozitivele medicale mo-
bile, sdnatatea si monitorii de sanatate. Consumul
redus de energie permite utilizarea in dispozitive
de uzura, smartwatch si tracker de activitate,

LABORATOR

Aplicatii

= Ceasuri de timp real (RTC) foarte precise

= Masuratori inteligente / Cititoare automate de
masuratori (AMR)

= Aparate portabile/Urmarirea activittilor/
Ceasuri inteligente

= Instrumente medicale mobile

= Monitoare pentru starea de sanatate

= Tablete/Telefoane mobile

in care durata lungd de functionare este o
caracteristica importanta. Datoritd stabilitatii exce-
lente a temperaturii, JSO15 TR este alegerea
perfecta pentru contoarele inteligente care sunt
expuse unor variatii mari de temperatura daca
sunt montate in aer liber.

Caracteristici produse

= Oscilator MEMS cu compensare a variatei
temperaturii (TCXO)

= Frecventd de iesire 32.768 kHz

= Stabilitate optima a temperaturii 5 ppm

= Domeniu de temperaturd -40°C ... +85°C

= Domeniu variabil de tensiune de alimentare

1.5V..3.63V
= Capsula CSP 1.5 x 0.8 x 0.6 (Chip Scale Package)
= Rezistenta ridicata la socuri si vibratii
= Fiabilitate extrem de ridicata

0.6 mm

| 4
Jauch JSO15 TR Oscilator MEMS dessiliciu. Sursa de
ceas ultra-stabild de 32.768 kHz. Consum redus de
curent. Rezistentd la socuri si vibratii. Capsula
miniaturald 1508 (1.54 x 0.84 mm). Compatibil
fard Pb, RoHS si REACH.

Servicii suplimentare

= Esantioane de JSO15 TR disponibile in mod
obisnuit din stoc

= Esantioane gratuite expediate in 48 de ore

= Suport tehnic

WEB
Info

Catalog MEMS Oscillators
https://www.jauch.com/downloadfile/581af946e731
3_1d2fb9945266¢5b52430/jauch_mems_cata-
logue_01-2018.pdf

Nota:

Oscilatoarele MEMS vor inlocui in cele din
urma cuartul, oferind costuri mai mici, timpi
de cicluri de design si productie mai scurtj,
performante exce%ente la socuri si vibratji si
calitate superioara a semnalului.

Un raport al Mordor Intelligence analizeaza
tipul oscilatoarelor utilizate in diferite indus-
trii cu utilizatori finali. Datorita utilizarii ma-
sive in industria auto, aparate portabile si
loT, piata oscilatoarelor Eazate pe MEMS a
fost in valoare de 138.51 miliarde USD in
2017 si se estimeaza cd va creste pand la
1286.71 miliarde USD, pana in anul 2023,
la un rata de crestere anuala (CAGR) de
40.58% in pericada 2018-2023.

https://www.mordorintelligence.com/industry-
reports/mems-based-oscillator-market

ECAS Electro este distribuitor
autorizat al produselor Jauch

THEFEUL O1 MIBSATIY I

hirou.vanzari@ecas.ro | www.ecas.ro

Detalii tehnice:
Ing. Emil Floroiu | emil@floroiu.ro
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TEHNOLOGIA MEMS

Avantajele pentru inlocuirea XTAL-urilor cu oscilatoare MEMS

1. Oscilatoarele sunt o solutie plug-and-play care
simplificd foarte mult proiectarea sistemului,

Daca folositi un cristal, trebuie sd aveti grija sd asigurati
ca circuitul oscilatorului nu suprasolicita rezonatorul de
cristal. Suprasolicitarea rezonatorului poate duce la ac-
celerarea imbatranirii rezonatorului cristalin siin caz ex-
trem, poate deteriora cristalul. In schimb, rezonatoarele
MEMS nu sunt afectate de imbatranire. Problemele de
proiectare au fost eliminate cu oscilatoare MEMS.

2. Oscilatoarele MEMS oferd o calitate si o fiabilitate
mult mai bune.

(alitatea si fiabilitatea sunt esentiale mai ales daca sis-
temele sunt desfasurate in aer liber si expuse mediului
unde stresul la vibratii si variatii de temperatura trebuie
sa fie deosebit de robust. Rezonatoarele cu cristal de cuart,
desi in timp au ajuns la o tehnologie matura, implica un
proces de fabricare complicat, in care fiecare rezonator
individual este reglat la o frecventd, de obicei prin elimi-
narea electrodului metalic cu un fascicul de ioni. Acest pas
are loc inainte de incapsularea cristalului si poate ca re-
zonatorul sa fie susceptibil la contaminare. Acest proces,
impreuna cu alte complexitati de prelucrare a cuartului,
au ca rezultat timpul mediu intre defectari (MTBF) la cuart
de 14... 38 de milioane de ore. Spre deosebire de proce-
sele specializate de fabricafie a cristalelor de cuart,
producdtorii de oscilatoare MEMS utilizeaza tehnici stan-
dard pentru semiconductoare. Acestea includ productia
de rezonatoare si circuitele integrate oscilator la nivel de
placd, precum si lipirea la terminalele standard, apoi
incapsularea din plastic. Incapsularea ultra-curata si
ermetica facutd in vid asigura cd structura rezonatorului
e protejatd si fara contaminare, eliminand mecanismele
deimbatranire. Ca rezultat, MTBF e de aproximativ 30 de
ori mai bun decat la cuart, oferind o platforma tehno-
logica foarte fiabila ce suporta stresul sever al mediului
si ofera o calitate superioara produsuluila utilizatorul final.
3. Oscilatoarele de joasd frecventd MEMS consuma
cu 65% mai putin spatiu pe PCB.

Oscilatoarele MEMS sunt o solutie complet integrata si
nu necesita componente externe precum condensatoare
de sarcind si decuplare a alimentarii. De exemplu, un
cristal de cuart (XTAL) de 32 kHz, necesita o suprafata
totala pe placa (PCB) de peste 3 ori mai mare.

4. Oscilatoarele pot conduce mai multe sarcini,
reducdnd costurile BOM (Bill of Materials) si PCB.
Un oscilator e un circuit activ cu un driver de iesire, de obi-
cei capabil sd comande 2 sau 3 sarcini, in functie de
puterea de actionare. Aceasta permite unui oscilator sa
inlocuiascd mai multe cristale si condensatoare asociate,
reducand BOM si PCB. De exemplu, un oscilator MEMS
poate fi simultan: (1) RTC (ceas de timp real) [a un proce-
sor, (2) ceas de adormire (sleep) la o interfata Bluetooth
(BLE), (3) oscilator la o interfata audio (DAC sau Codec).
5. Oscilatoarele MEMS sunt mult mai putin sensibile
la EMI.

Energia electromagneticd, care este comunad in majori-
tatea sistemelor, poate fi preluata de traseele expuse de
pe PCB conectate la rezonatorul cu cristal. Acest zgomot
poate fi cuplat in circuitul de oscilator si apoi trecut la
iesire, addugand un potential bruiaj si zgomot la sistem.
Oscilatoarele MEMS integrate nu au conexiuni PCB
expuse intre rezonator si circuitul oscilator, iar firele de
legdturd sau bilele care conecteaza rezonatorul MEMS la
[Csunt extrem de scurte. Deci, oscilatoarele MEMS sunt
mult mai putin sensibile la EMI.

6. Oscilatoarele MEMS sunt mult mai putin sensibile
la vibratii.

Rezistenta la vibratii este importanta deoarece sistemele
electronice sunt expuse frecvent la mediu, in special sis-
temele pozitionate in aer liber. Vantul, vehiculele grele i
trenurile sunt cateva exemple de surse de vibratii externe.
In plus, sistemele folosesc adesea racire cu ventilatoare
care produc vibratii. Aceste vibratii mecanice pot induce
schimbarea de frecventa si zgomotul pe frecventa de
oscilatie a unui rezonator de cristal. Unele sisteme care
necesitd o frecventd foarte stabild, cum ar fi statiile de
baza wireless si celulele mici, pot suferi esecuri de
comunicatie datorita frecventei variabile a sistemului si
intreruperi de serviciu datorate vibratiilor. Oscilatoarele
MEMS sunt rezistente la vibratii, deoarece masa unui re-
zonator MEMS este de aproximativ de 1000 pand la 3000
de ori mai mica decat masa unui rezonator de cuart.
Aceasta inseamna cd la 0 anumita accelerare impusa de
vibratii sau socuri mecanice, structura MEMS va fi supusa
unei o forte mult mai mici decat cuartul echivalent la
frecventd. Prin urmare, se determina o schimbare de

frecventa mult mai mica. Oscilatoarele MEMS sunt de cel
putin 10 ori mai insensibile la vibratiile mecanice in
comparatie cu oscilatoare cu cuart.

7. Oscilatoarele MEMS sunt disponibile in orice
frecventd.

Infrastructura de furnizare a cuartului are mai multe con-
strangeri care pot conduce la termene lungi, pentru
frecvente la comanda, de 12 1a 16 saptamani sau chiar
mai mult. O constrangere este datd de numarul limitat
de furnizori de capsule ceramice. Altd constrangere este
disponibilitatea limitatd a optiunilor de frecventd. La
cristalele de cuart, fiecare frecventa necesitd o tdiere
diferita a cristalelor, cu exceptia cazuluiin care se utilizeaza
0 bucld programabild de tip PLL. Cristalele pentru
frecventele non-standard necesita timp de fabricatie.
Spre deosebire de rezonatoare cristaline, rezonatoarele
MEMS se bazeazd pe o configuratie standard de rezona-
tor. Frecventa de iesire a oscilatoarelor MEMS este
generatd de programarea PLL la diferite valori de mul-
tiplicare. Aceasta permite 0 gama larga de frecvente cu
0 precizie de sase cifre. Oscilatoarele MEMS bazate pe
siliciu sunt fabricate prin procese tehnologice standard
si de ambalare pentru semiconductoare.

Deoarece distribuitorii de oscilatoare MEMS folosesc
infrastructura foarte mare a industriei semiconductoare,
capacitatea este practic nelimitata.

8. O certificare pentru o intreagd familie de produse.
Componentele certificate pentru conditiile de utilizare
finald pot consuma timp si resurse semnificative. Cu
toate acestea, eforturile de certificare pot fi reduse cu
ajutorul oscilatoarelor MEMS. Datele de certificare exis-
tente pot fi extinse partial cu o noud frecventa.

In contrast, fiecare frecventa XTAL necesita un martor
diferit de cuart. Si daca un design necesita frecvente
peste 60 MHz, este adesea folositd o altd tehnologie
diferita de cuartul cu mod fundamental. Cristalele de
cuart sunt adesea folosite pentru frecvente mai inalte.
Acest mod poate introduce si alte cerinte pentru a
asigura o pornire fiabild (adicd impedanta de miscare
mai mare si circuit oscilator diferit decat pentru modul
fundamental), deci care necesita certificare.

https://www.sitime.com/api/gated/White
WIEEALLD paper-Top-8-Reasons-Oscillator.pdf

Marimea pietei de Oscilatoare MEMS s-a escaladat
rapid in anul 2018: dominata de Jauch Quartz GmbH,
DAISHINKU CORP., Microchip Technology, SiTime si
altele — Prognoza 2024
Piata oscilatoarelor MEMS este segmentata pe baza tipului
de capsula in:

+ montaj de suprafata - cip
Pe baza benzii frecventei, piata globald a oscilatoarelor
MEMS este segmentata in:

« MHZ « KHZ
Pe baza circuitelor generale, piata globala de oscilatoare
MEMS este segmentata in:

« Oscilatorul MEMS simplu ambalat (SPMO),

+ Oscilatorul MEMS cu compensare la temperatura (TCMO),

« Oscilatorul MEMS comandat de tensiune (VCMO),

» Oscilator MEMS cu Frecventa Selectata (FSMO),

« Oscilatorul MEMS controlat digital (DCMO),

« Oscilatorul MEMS cu spectru extins (SSMO).
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Traditia NDK Japonia disponibila in Romania prin Comet Electronics

CRISTALUL ESTE "SAREA" DIN ELECTRONICA

Firma NDK - Japonia realizeazd dispozitive de cristal pentru control, selectie
si detectarea frecventelor. Dispozitivele electronice functioneazd in
frecventd deoarece ele genereaza unde electronice, fapt ce transforma
cristalele intr-o componenta de importantd vitala in orice sistem electronic.
Cristalele au fost numite “sare pentru electronicd” - elementul de baza care
sustine dezvoltarea moderng, societatea bazata pe informatii. Fara cristale,
standardele noastre de viatd ar fi date inapoi cu aproximativ o suta de ani.
NDK a fost infiintatd in 1948 ca un mijloc pentru contributia la prosperitatea
societdtii si pacea lumii. Aceasta filozofie se bazeaza pe convingerea ca
oferirea de produse fiabile, de inalti calitate, produse atractive la un pret
adecvat poate fi utila clientilor si poate, prin extensie, s ajute societatea sa
prospere. Mai mult, fondatorul a crezut ca intarirea comunicarii intre oameni
prin informatii exacte ar promova intelegerea internationala ca o piatrd de
temelie durabild pentru pace. Aceasta credinta a fost generata de fondator,
Masamichi Takeuchi, din experientele sale din razboi. Astazi NDK aplica
aceast filozofie fondatoare in fiecare aspect al afacerii.

Tn 1964, dupa opt ani lungi de incerciri si erori, in incercarea de a debloca
adevaratul potential al cristalului, NDK produce in masa cu succes un cristal
sintetic cu o puritate mult mai mare decat cea a cristalului natural. Pentru mai
mult de o jumétate de secol de atunci, tehnologiile noastre cristaline de varf
au ajutat dezvoltarea electronicii din interiorul dispozitivelor.

NDK este implicata activ in crearea de standarde internationale pentru com-
ponente electronice ca membru al comisiei tehnice pentru dispozitive
piezoelectrice in cadrul Comisiei Internationale Electrotehnice. In aceastd
calitate, NDK contribuie la stabilirea standardelor globale in domeniu. De
asemenea, NDK este prima companie japoneza care a adoptat standardele
internationale de raportare financiara (IFRS).

IMPORTANTA CRISTALELOR IN ELECTRONICA

Disporzitivele cu cristal utilizeaza semnale create de vibratii precise, stabile
pentru a transmite si procesa volumul imens de informatii cu exactitate si au
devenit standard pentru aceste operatiuni. Ca atare, acestea joaca un rol
vital in reglarea tuturor miscérilor interne ale dispozitivelor electronice. n
consecintd, produsele NDK pot fi gasite in fiecare aspect al vietii, cum ar fi

. —
Technology to Protec
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telefoane mobile, computere, aparate de uz casnic, masini, dispozitive de
joc, camere digitale, echipamente audio si dispozitive medicale.

In disporitivele casnice (televizoare, camere digitale, sisteme audio) exista intre
2si 5 disporzitive cu cristal, in telefoanele mobile exista intre 2 si 7 dispozitive
cu cristal, iar in dispozitivele industriale (calculatoare, servere) exista intre 3
si 6 dispozitive cu cristal. Produsul comercial in care veti gasi cel mai mare
numar de dispozitive cu cristal este automobilul. In componenta acestuia
existd aproximativ 100 de dispozitive cu cristal (in calculatorul de bord,
aibag, chei, sistemul de aprindere, senzori).

Sistemele autobraking care detecteaza pericolele si sistemele de auto-
directie care impiedicd automobile sa depaseasca benzile de circulatie sunt
doar doud exemple de noi aplicatii pentru dispozitivele cu cristal in sistemele
avansate de asistenta a soferilor (ADAS). Astfel, componentele NDK va
mentin in siguranta prin transmiterea intotdeauna a frecventelor exacte, chiar
si in ciuda socurilor severe, vibratiilor si variatiilor de temperatura.

Designing the Future of the Universe

Satelitii iau visele omenirii in spatiu. Acesti sateliti contin dispozitive fabricate
la NDK. Aparatele utilizate in sateliti se confrunta cu conditii extrem de dure
de la socuri si vibratii in timpul lansarii, pana la fluctuatii termice severe si
altele asemenea. Vom continua sa livram produse care functioneaza fiabil
chiar si in astfel de medii de operare dure. Astfel, NDK este singurul
producator japonez de cristal aprobat pentru utilizare de catre JAXA,
Agentia de Explorare Aerospatiala din Japonia.

Comfort il ﬁt\}f‘e_ﬁas o

De la controlul aparatelor de uz casnic la urmarirea inventarului de produse,
de la hranirea animalelor la udarea plantelor, Internet of Things (loT) ofera
consumatorilor diferite solutii. 4
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CONTROL INDUSTRIAL

Acest lucru este sustinut si de tehnologia NDK. Dispozitivele cu cristal asigura
o sincronizare precisa si o comunicare stabila intre aceste “lucruri” oferindu-le
fiecdruia o frecventd de baza.

PUNCTE FORTE NDK PE PIATA PRODUSELOR CU CRISTALE
O cota de piata globala

Others 12%
incredibila de 53%!

R N Company C
NDK a inceput sa dezvolte foarte 304
multe produse de incredere si astazi l
are o pondere covarsitoare pe piatd. Company B

15%

» Precizia frecventei: 0.03 ppb
Mésurarea distantei de peste 1.000 Company A

km intre Tokyo si Shimonoseki cu o 7% .

precizie de panala 0.03 mm
Produsele noastre se mandresc cu
precizie in frecventd de pani la 0.03 ppb. In ceea ce priveste masurarea
distantei, adica o precizie de pana la 0.03 milimetri la 1,000 kilometri — un
nivel de clasa mondiala de precizie. De aceea, componentele NDK sunt
foarte apreciate in segmente care necesita precizie foarte mare, cum ar fi
statiile de bazd de comunicatii celulare.

» Grosimea discului de cristal
de 10 um

Cu cat mai subtiri sunt discurile de
cristal, cu atdt capacitatea de
frecventa a unitatilor cu cristal este
mai mare. NDK are tehnologia de a
produce discuri cu o grosime de doar
10 micrometri grosime (a suta parte
dintr-un milimetru), aproape de
grosimea minimd posibila.

Crystal thickness:
10 pm

Human hair thickness:
Approx. 90 pm

» Zgomot de -175dBc/Hzla 10kHz - atat de scazut incat nu poate fi masurat
Zgomotul de faza este partea nedorita a componentei de frecventa. NDK
produce oscilatoare de cristal dezvoltate cu nivel de zgomot extrem de
scazut in faza, pand la -175dBc/Hz. Aceste componente sunt folosite in
dispozitive audio high-end.

« Calitate impecabila

Pentru dispozitivele de cristal, fiabilitatea ridicata se refera la capacitatea de
livrare, proprietati specifice chiar si in cazul fluctuatiilor extreme de
temperatura, umiditate, vibratii, impact sau alti factori de mediu. Aceste
proprietdti trebuie, de asemenea, sa fie sustinute pe termen lung. Abilitatea
NDK de a furniza acest nivel de fiabilitate se bazeaza pe un sistem de
mentinere a calititii fira compromisuri.

INOVATIA - MOTORUL DEZVOLTARII NDK
» Dezvoltarea celui mai mic oscilator cu cristal din lume cu sensibilitate
scizut la forte G si compensare cu temperatura.

NDK a inceput si expedieze mostre ale
noului sau oscilator de cristal compensat la
temperaturd, cu sensibilitate redusa la
vibratii. Cele doua modele - un tip compact:
NT2016S (2.0 x 1.6 x 0.7 mm) si un tip de
inalta precizie care sustin aplicatia Stratum
3siITU-T TR-G8262: NT32255(3.2 x 2.5 x
1.1 mm) — au performanta sensibilitatii la vibratii de 10 ori mai buna decat
oscilatoarele conventionale.

Progresele recente remarcabile in domeniile informatiilor si telecomunicatiilor,
cum ar fi comunicatiile de mare viteza 5G/LTE, comunicatiile video 4K/8K, dis-
pozitivele de telecomunicatii auto si loT, au creat cerinte crescute de sustinere
a oscilatoarelor de inalta calitate si de inalta fiabilitate. Cu toate acestea, este
necesar sd se abordeze problema vibratiilor asociate cu diferite medii de
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Cristale de quartz

functionare in aer liber - ventilatoare de racire, drone utilizate cu dispozitive
de comunicatie si alte surse care pot afecta oscilatoarele in timpul utilizarii
sistemului si pot afecta calitatea telecomunicatiilor.

Pentru a raspunde acestor nevoi, NDK a dezvoltat un nou oscilator cu
performante antivibrative superioare, folosind tehnologie fotolitografica si
simulare de analiz a stresului. Acest oscilator ofera sensibilitate redusa la
vibratii de 0.1ppb/G - de 10 ori mai buna decat oscilatoarele clasice la
aceleasi dimensiuni.

o Modul TCXO cu stabilitate ridicata a frecventei cu temperatura

NDK a dezvoltat un oscilator cu cristal compensat la temperatura ridicata
(TCXO; NT7050BB / BC; 7.0 x 5.0 x 2.0 mm), cu caracteristici de
temperaturd de +100 x 10-9 intr-un interval de temperaturd de la -40°C
panala+ 105°C.

Sistemele de comunicatii WiFi de ultima generatie, retelele de comunicatii
(Stratum 3) si retelele mobile de generatia a 5-a (5G) vor trebui si gestioneze
volume de date mult mai mari decat in prezent, cu viteze chiar mai mari.
Pentru a satisface aceasta cerintd, se discuta ideea de a reduce acoperirea
statiilor de baza curente pentru a crea microcelule sau statii de baza pentru
celule, care sa permita o mai mare distributie a datelor de comunicare si
reducerea sarcinilor potentiale la statiile individuale. Ca sursa de oscilatie,
oscilatorul de cristal necesar in acest scop va necesita o rezistenta la
temperatura chiar mai mare, un zgomot mai redus si un consum redus de
energie. In acest context, se asteapti o crestere a cererii de TCXO cu astfel
de caracteristici remarcabile.

Pentru a raspunde acestor nevoi, NDK a dez-
voltat un TCXO foarte stabil - NT7050BC,
cu caracteristici superioare la nivel global de
temperatura. Acest produs include o noua
tehnologie de compensare a temperaturii
pentru o precizie ridicatd a compensarii.
TCXO utilizeaza o unitate de cristal Q cu
cristale NDK, utilizand tehnologia avansata
de cuart NDK ce permite TCXO sa aiba caracteristici de zgomot de faza
imbunatatite. Acest produs ofera caracteristici de temperatura de +100 x
10-/-40 pana la +105°C, caracteristici de zgomot de fazd de -97dBc/Hz (la
frecventa Offset de 10Hz) si jitter de faza de 112fs (12kHz la 5MHz).

RETEA GLOBALA DE DISTRIBUTIE

Reteaua de distributie NDK
acopri toate zonele globului. In
Romania, toate produsele NDK
sunt disponibile prin partenerul -
Comet Electronics SRL. Astfel,
aveti accesul facil si rapid la cele
mai bune produse din domeniul
dispozitivelor cu cristal.

N NOK

Pentru detalii tehnice i comerciale, contactati:

Ing. Ciprian Varga
Director Tehnic
Comet Electronics
Str. Sfanta Treime Nr. 47
Bucuresti, Sector 2
Tel: 021 243 2090
Fax: 021 243 4090
www.comet.srl.ro
office@comet.srl.ro
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Leuze

« Senzori optici

= Senzori inductivi

»Senzori capacitivi

=Senzori logistica

=Siguranta la locul
de munca

Contrinex

» Senzori optici

= Senzori inductivi

= Senzori capacitivi

= Senzori ultrasonici

= Cortine de siguranta

Kobold

» Debitmetre

» Monitoare si
comutatoare debit

= Indicatoare si
comutatoare de nivel

Sensor
Instruments

= Senzori de culoare
= Senzori True Color
= Spectrometre

» Senzori de luciu
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= Senzori de deplasare
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= Senzori unghiulari
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Beta Sensorik

= Senzori pentru cilindri

= Senzori magnetici

= Sisteme de transmitere
a energiei si semnalului
fara contact

= Senzori miniaturali

= Senzori vibratie

Posital

»Encodere incrementale
si absolute

=Senzori pozitie si
deplasare

=Senzori de inclinatie

Asentics

= Sisteme Vision

Fujifilm

»Folie masura presiune
PRESCALE

=Folie temperatura
THERMOSCALE

»Folie ultraviolete
UVSCALE

= Folie anti-falisificare
FORGE GUARD

Prignitz
= Senzori presiune
= Senzori temperatura
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» Automate programabile

= Controlere temperatura

=Relee de protectie

*Indicatoare de proces si
controlere

= Aparate de panou
multifunctionale

Accesorii

=Coloane de semnalizare
= Blocuri de distributie
*Surse in comutatie
»Mecanisme de blocare
= Limitatoare de cursa

= Conectica

»Sisteme de aliniere cu

laser

 ELECTRONICE
Myrra
=Transformatoare

electronice

Hahn

=Transformatoare PCB
=Inductante

=Bobine
=Convertoare Flyback

= Bricolaj si hobby
= Gadget-uri

= Atelier, domotica
= Audio, video, TV
=T, retea, telefonie
= Statii de lipire

= Surse de atelier

Aparate de
masura ¢

= Multimetre

= Clamp-metre
= Osciloscoape
= Testere de izolatie
= Termometre cu IR
= Luxmetre

= Tahometre

= Sublere

= Micrometre
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CONTROL INDUSTRIAL

Modlight Pro

Semnalizare clara a stadiilor proceselor

.L._,-.-_.-—-

Noile coloane de semnalizare Modlight Pro conving prm exploatarea intensd a luminii

Fiecare companie trebuie sa se asigure ca maginile si sistemele sale sunt bine utilizate si au timpi de
functionare mari. La urma urmei, perioadele de inactivitate si perioadele de nefunctionare ale masinilor
si instalatiilor nu contribuie la succesul economic. In consecintd, planificatorii de productie incearca s3
reduca la minim timpul de nefunctionare. Pentru a putea interveni rapid, daca este necesar, este
importanta semnalizarea exacta a stadiilor procesului.

Acest lucru este valabil atat pentru procesele de
ruting, cat si pentru evenimente neprogramate sau
chiar neprevazute, inclusiv in situatii periculoase.
Aceste semnale trebuie sa fie atat de clare incat sa
poata fi detectate cu usurintd, chiar si in situatiile
in care angajatii pot fi incordati sau chiar stresati.
Exista acum o tehnologie de ultima generatie care
utilizeaza coloane de semnalizare. De aceea este
necesard folosirea culorilor pe care oamenii le
asociazd deja unor anumite situatii.

Un exemplu simplu este semaforul pentru pietoni:
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verde inseamna “mergi’, rosu inseamna “stai”. Orice
operator de masind poate recunoaste ca masinile
care semnaleaza culoarea verde se afld in “stare
normald’, in timp ce rosu indica o situatie potential
periculoasa.

Tn anumite circumstante, nu este suficient sa se uti-
lizeze doar semnale vizuale pentru a informa ope-
ratorii de masini despre starea acestora si, prin
urmare, pentru a face primul pas catre reducerea
duratei unei perioade de intrerupere. De exemplu,

mediul din interiorul cladirii sau situatia de iluminare
poate face dificila identificarea lucrurilor din punct
de vedere vizual. In astfel de cazuri, semnalul sonor
este esential, deoarece il face pe destinatar
constient prin alte mijloace de atentionare.

Noile coloane de semnalizare din seria Modlight
Pro de la Murrelektronik, cu diametre de 50 sau 70
de milimetri pot fi utilizate intr-o configuratie
individuala din maxim cinci elemente de culoare. In
plus fatd de rosu si verde, exista si alte culori
disponibile: galben, albastru si alb.
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Acestea pot fi utilizate pentru semnalizarea stadiilor de proces,
de exemply, in conformitate cu specificatiile standardului [EC
60204-1.

Elementele de culoare se interconecteaza intre ele fara unelte,
usor si rapid. Clemele de racordare sunt codate pe culori si
reprezinta culoarea elementului luminos. Acest lucru reduce riscul
erorilor de asamblare. De asemenea, existd coloane de sem-
nalizare Modlight Pro preasamblate in cele mai utilizate combinatji
de culori.

Datorita utilizarii LED-urilor, o tehnologie inovatoare si energetic
eficient3, inlocuirea becurilor este de domeniul trecutului. LED-
urile au o durata de viata foarte lunga si ofera, uzual, o luminozi-
tate maxima timp de cel putin 40,000 de ore. Chiar si dupa aceea,
intensitatea luminii se reduce foarte putin, abia perceptibil pentru
ochiul uman. Astfel, pe toatd durata de functionare a masinii,
coloanele nu necesita intretinere. Acest aspect economiseste timp
si bani! Comparativ cu modelele anterioare, aranjamentul optim
al sistemului de semnalizare asigura recunoasterea stadiului pro-
ceselor de la o distanta mai mare.

In scopuri de semnalizare sonora, poate fi integrat un modul
Buzzer. Acesta se ataseazd la Modlight Pro precum o componenta
terminalg, in locul capacului elementului de baza. Buzzer-ul este
proiectat astfel incat sa poata fi clar audibil in toate directiile. Prin
intermediul unui comutator Dip, se poate selecta una din cele
patru tonalitati pentru fiecare coloand de semnalizare.

Aceasta inseamna ca se poate face o distinctie netd, atunci cand
se afla mai multe magsini in aceeasi hala. Nivelul volumului poate
fi, de asemenea, ajustat. Un nivel maxim de volum de 90dB,
asigura ca aceste semnale acustice pot fi auzite in mod clar chiar
si intr-un mediu zgomotos.

Datorita modului de incasetare, coloanele de semnalizare Modlight
Pro sunt etanse si respecta standardul de protectie IP65. Aprobarile
complete precum rezistenta la vibratii, permit acestor dispozitive
sa fie utilizate in lumea intreaga, deschizand optiuni versatile pentru
utilizarea in sectorul industrial si in afara acestuia. Astfel, coloanele
de semnalizare sunt adecvate de exemplu si pentru utilizarea in
automatizarea cladirilor. Aceste coloane de semnalizare sunt
disponibile cu un conector M12 plug-in.

O caracteristica speciala este oferita de baza magneticg, aceasta
permitand ca fiecare coloana sa fie montata rapid si, de asemenea,
demontata temporar pentru a fi transportata. Datorita suprafetei
netede si rotunjite a coloanelor, acestea pot fi curatate foarte usor.

Elementele de culoare ale coloanelor
de semnalizare se conecteazd prin
cleme de racordare, fdrd unelte,
dintr-o singurd miscare

Murrelektronik GmbH
Tel: +43 1 7064525-0
mail@murrelektronik at
www.murrelektronik.ro
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LABORATOR

IMPLEMENTAREA IN PRACTICA A 110T

Dupa cum se poate observa in jurul nostru, lumea
se afla in plina revolutie industriald si anume
Industry 4.0. Aceasta se referd la conectarea unei
multitudini de dispozitive la internet, la omni-

prezenta senzorilor, la larga raspandire a comuni-
catiilor fara fir, la o dezvoltare si implementare fara
precedent a sistemelor robotizate si a masinilor
inteligente, precum si la analiza in timp real a
disporzitivelor si sistemelor.

In ultimii ani s-a putut constata o crestere
semnificativd a varietatii produselor, in conditiile
unei scurtari a ciclului de viata al acestora, impunand
schimbari in ceea ce inseamna procesele de dez-
voltare si fabricatie, precum si asupra solutiilor
tehnologice de a raspunde cerintelor clientilor.
Se poate astfel spune, intr-o definitie succintd ca
Industry 4.0 a aparut ca o necesitate pentru eficien-
tizarea proceselor de productie. Ea reprezinta mai
mult decat o automatizare, fiind o integrare
complexa a mecatronicii si prelucrarii digitale a
datelor. Industry 4.0 se refera la intregul ciclu de
viata al produsului si la lantul de aprovizionare.
Transpunerea in practicd a celor de mai sus nu ar fi
posibila fara loT - Internetul Lucrurilor, care pre-
supune utilizarea in cadrul echipamentelor existente
aunor componente ce permit comunicarea prin in-
ternet, cu sau fara fir, cu scopul monitorizarii sau con-
trolului de la distantg, formand o retea de obiecte.

Exista doud abordari:

o loT: se refera la Internetul Lucrurilor — conexiunile
dintre obiectele fizice precum senzorii, masinile
si Internetul.

o lioT: oarecum similar, numai ci Internetul Lucrurilor
in mediul Industrial este un concept care se
refera la conexiunile dintre oameni, date si
masini, in cadrul proceselor industriale.

Tendinta principala este de a folosi cat mai multe
disporzitive care au incorporate capacititi de comu-
nicare: camere de supraveghere, senzori (de vibratii,
meteorologici, de umiditate, de masurare a nivelului
de poluare etc.) pentru a imbunitati dispozitivele
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medicale, pentru a facilita liniile de productie si
pentru a usura utilizarea dispozitivelor cu care
interactionam zi de zi: autovehicule, electrocasnice,
telefoane sau televizoare inteligente etc.

Internetul obiectelor presupune ca omul stabileste
scopul, dar nu seteaza si o modalitate de a-l atinge.
Mai mult decat atét, sistemul insusi analizeaza
datele si anticipeaza dorintele unei persoane.

Sunyg

REVOLUTON Py

Rt g

Porti modulare KUNBUS-GW pentru retele industriale

-

Aurocon COMPEC vine in sprijinul acestei
tendinte, oferind echipamente care sa faciliteze
implementarea lloT. Astfel va sunt oferite echipa-
mente pentru conectare in retele, dispozitive de
transmitere sau stocare a datelor, sisteme de calcul,
echipamente senzoriale etc. In cele ce urmeaza va
sunt prezentate cateva exemple, care va dovedesc
preocuparea noastra constanta de a adduga si
oferi cele mai recente tehnologii, de la marci re-
cunoscute, dar si de la start-up-uri inovative.

FAMILIA REVOLUTION PI

Dupa cum a fost mentionat, cerintele de astazi
asupra retelelor de comunicatii dezvoltate in timp,
devin din ce in ce mai complexe. Diferite retele, cu
diferite viteze de transmitere a datelor si cu un
anumit trafic de date, se asteapta sa comunice intre
ele. Acolo unde odinioara erau preferate retele cla-
sice, precum CANopen, PROFIBUS sau DeviceNet,
retelele bazate pe Ethernet le completeaza sau le
inlocuiesc. O schimbare completa a modulelor de
comunicatie este scumpa si adesea de nerealizat.

W industrial communication

KUNBUS
s

rrann FUEVCALITICN P
MewPl Care 5

Modulul de bazd RevPi Core 3 dezasamblat pe componente.
In mijlocul imaginii se poate vedea modulul de calcul Raspberry Pi.
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DISPOZITIVE CONECTATE

De aceea, portile modulare de la KUNBUS ofera o cale excelentd de
conectare rapida, usoara si economica a diferitelor retele, in confor-
mitate cu protectia investitiei.

Revolution Pi este un PC industrial, modular, deschis, bazat pe bine
cunoscutul Raspberry Pi. Protejate in carcasa subtire pentru sina DIN,
cele trei module de bazi disponibile pot fi extinse printr-o varietate
de module I/O si porti de magistrala de camp. Modulele cu alimentare
la 24V sunt conectate rapid in numai cateva secunde si pot fi configu-
rate cu usurinta cu ajutorul unei unelte de configurare grafice.

Pentru a se obtine o reald sustenabilitate industriala in acord cu EN
61131-2 sau IEC 61131-2, a fost utilizat ca baza modulul de calcul
Raspberry Pi. Acesta, aratand ca o memorie RAM pentru laptop, este
limitat la ce este esential si nu are nicio interfata externa. Modulul de
calcul Raspberry Pi a fost apoi inzestrat cu periferice robuste, com-
patibile industrial, care respecta toate standardele industriale impor-
tante. Din punct de vedere al software-ului, Revolution Pi a fost
special adaptat sistemului de operare Raspbian, care este echipat cu
un pachet de timp real. Utilizarea Raspbian asigura ca majoritatea
aplicatiilor dezvoltate pentru Raspberry Pi pot fi de asemenea uti-
lizate pe Revolution Pi. Mai multe informatii pot fi identificate in
datele tehnice ale modulelor individuale.

De exempluy, portile KUNBUS-GW constau din doud module fiecare,
care contin protocolul respectiv si sunt conectate impreuna cu o
interfata comund pentru schimbul de date. Fiecare modul este integrat
in reteaua respectiva ca Slave. Datele sunt schimbate printr-un jumper
ce conecteaza ambele module. Poarta converteste toate datele pe
care reteaua tinta le poate transfera. Ea omite datele netransferabile
si adauga datele necesare in noua retea. Astfel, operatorii pot transfera
toate datele necesare de la o retea inchisa la alta. Aceasta abordare
inteligenta face ca poarta KUNBUS-GW sa fie foarte flexibila.
KUNBUS oferd un convertor de protocol, care poate fi atasat / detasat
de pe sina DIN cu o conectare de tip plug & play. Protocoalele in sine
se afla in module compacte, a caror carcasa este de numai 22.5 in x
101.4in x 115 in. Modulele sunt alimentate cu o tensiune de operare
de 24V, iar consumul energetic este de mai putin de 3Watt.

Acolo unde portile conventionale trebuie sa fie inlocuite complet in
eventualitatea unei functionari defectuoase, cu portile KUNBUSGW
este suficienta inlocuirea numai a modulului defect.

Pe langa avantajul de cost al designului modulului, aceasta abordare
ofera un alt avantaj cheie: decizia pentru sau impotriva unei anume
retele trebuie facuta doar inainte de livrare. In consecint3, este
posibila o reactie mai buni la orice schimbari speciale si recente in
cerintele care apar.

Solutiile particularizate sunt, de asemenea, posibile. Portile sunt
echipate cu un server web integrat; componentele programului sunt
actualizate prin server FTP. Poarta este combinabild divers cu cele
mai importante protocoale pentru retele de comunicatii industriale.

CARACTERISTICI TEHNICE

= Sursd de tensiune 24Vbc (-15/+20 %)

= Putere maxima < 3 Watt

= Consum curent 100 mA

= Timp de ciclu intre module 1.2 ms

= Dimensiune (W x H x D) 96 mm x 22.5 mm x 110.5 mm
= Masd aprox. 90 g

= Clasa de protectie 1P20

= Temperatura de operare 0°C pana la 60°C

= Temperatura de stocare de la-25°Cla 70°C
= Umiditate (40°C) pana la 93% (fard condens)
= Material carcasa policarbonat

= Cuizolatie galvanica

= Montare pe sina DIN (EN50022)

www.compec.ro Electricd & Automatizare |
Electronica Azi 12019 231 | | www.electronica-azi.ro , m @ @

COMPEC

AUROCON COMPEC SRL

Furnizorul tau de
componente tehnice

Suntem aici sa va oferim suport de fiecare data cand aveti
nevoie. Am construit un sistem care va ajuta sa economisiti
timp si bani. O gama larga de produse, stocuri mari, livrari
flexibile si programate, produse cu impachetare pentru
productie si alte facilitati. ... toate va asteapta la COMPEC.

Distribuitor autorizat:
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www.compec.ro
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POARTA SEEED STUDIO LORAWAN

- Nr. stoc RS: 179-3738
- Marca: Seeed Studio
- Cod producator: 110060622

\Y,

seeedstudio

Open Hardware Facilitator

LoRa este o solutie perfectd de wireless cu raza lunga de actiune, care da
posibilitatea de a crea retele de arie larga (WAN) de joasa putere. Pana la
ora actuald existasera cateva pldci “LoRa’, precum Seeeduino LoRaWan si
Grove LoRa Radio etc. Totusi, daca doriti sa va construiti propria retea LoRa,
exista 3 lucruri pe care trebuie s le pregatiti inainte de a incepe: o poartg,
ce putin un nod si un server local unde puteti monitoriza toate dispozitivele.
Acest kit oferd toate elementele de baza de care aveti nevoie: un Raspberry
Pi 3, un Seeeduino LoRaWAN cu GPS si o poarta & server local, care sa va
permitd sa colectati si transferati date intre nodurile dvs. LoRa.

CARACTERISTICI TEHNICE

o Consum energetic redus & arie larga

« Siguranta in functionare standard industrial

» Solutie economica pentru construirea unei retele LoRa /LoRaWAN
o Accesorii bogate de senzori si actuatori

* Monitorizare in timp real

www.compec.ro Electrica & Automatizare

URSALEO UL-RPI1S2R2 -
KIT DE EVALUARE RPI'1OT PENTRU
PLATFORMA GOOGLE CLOUD

- Nr. stoc RS: 175-0396
- Marca: UrsalLeo
- Cod producitor: UL-RPI1S2R2

Kitul de evaluare Ursaleo RPi loT ofera o cale simpla si usoard de conectare
a unei game de senzori la platforma Google Cloud. Odata asamblata si
alimentata, datele de la senzorii de miscare si mediu Thunderboards sunt
trimise imediat citre Google Cloud, unde pot fi vizualizate si procesate uti-
lizand consola cloud UrsaLeo.

CARACTERISTICI TEHNICE

e Raspberry Pi 3 B+ (numar stoc RS 137-3331)

e Silicon Labs Thunderboard 2 cu 10 senzori (numar stoc RS 171-7023)

* Sursa de alimentare Raspberry Pi (numér stoc RS 909-8135)

o Card microSD de 16GB, preincarcat cu Yocto Linux si demonstratia
UrsaLeo Gateway

www.compec.ro Electrica & Automatizare
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LABORATOR

SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL RS PRO

- Nr. stoc RS: 144-8675
- Marca: RS Pro

SPECIFICATII

« Consum energetic: maxim 1.35Watt: 260mA la +5Vbc / 45mA la +30Vbc

e Intrare sursa de tensiune: nestabilizata de la +5V la +30VDC, protectie la
polaritate inversa

e Temperaturd de operare: de la -40°C la +80°C

e Porturi Ethernet: 5 x RJ45, auto-detectie 10/100Mhz, auto-detectie
crossover (Auto MDIX)

* 10/100Mbps Ethernet fara management

o Carcasa: metalicd cu clasa de protectie IP-20 cu bloc terminal cu suruburi
Easy Wire Removable

e Masa: 0.27 kg

¢ Dimensiuni: 99 mm x 95 mm x 29 mm

CARACTERISTICI

e Switch Ethernet cu 5 porturi 10/100 Mbs

e Intrdri de alimentare duale redundante: de la +5V la +30Vbc
« Design compact cu montare integrala pe sind DIN

* Nu este necesar software — montare simpla si conectare

o Domeniu de temperatura pentru mediul industrial

www.compec.ro Electrica & Automatizare

SWITCH ETHERNET BRAINBOXES CU 8
INTRARI ANALOGICE

- Nr. stoc RS: 847-4743 PIIF w2s
- Marca: Brainboxes . 4 sl .
- Cod producitor: ED-549R2 . Je0C
"sPrainboxes e
Urantines com
ED-549
. . Ium%ﬁm !i if
«” brainboxes
» www.brainboxes. com y \.\\\\ wﬂﬂ
-

Dispozitivul prezentat, ED-549, este un convertor Ethernet cu 8 intrari ana-
logice + gateway RS485. Dispozitivul este compatibil cu sistemul de operare
Windows, opereaza pe magistrala Ethernet intr-un interval de temperatura
dela-30°Cla +80°C.

Cele 8 intréri analogice sunt independent configurabile ca intrari de tensiune
diferentiala sau de curent. Domeniile de tensiune de intrare sunt 10V, £5V,
2,5V, £1V, £500mV, £250mV, +150mV sau +75mV, iar domeniile de curent
sunt 20mA, 0-20mA sau 4-20mA. Intrérile analogice sunt izolate fata de
sursa de alimentare, fatd de retea si fata de porturile RS-485. Rezolutia pe
canal este de 16 bitj, iar precizia de masurare este de 0.1% pe intreaga scald
la 25°C. Alte caracteristici sunt: vitezd de masurare de 12 masurari pe
secundd, impedantd de intrare > T0MQ, zgomot redus CMRR > 120dB.

www.compec.ro Electrica & Automatizare
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DISPOZITIVE CONECTATE

KIT DE START FLEX GECKO - DEZVOLTARE
DE PROTOCOL WIRELESS PENTRU EFR32

- Nr. stoc RS: 122-9764
- Marca: Silicon Labs
- Cod producitor: SLWSTK6063A

SILICON LABS

Wi -

Kitul de start wireless SLWSTK6063A (WSTK) este un excelent punct de
pornire pentru a va familiariza cu sistemul pe cip (SoC) EFR32 Flex Gecko Wireless.
Placa de baza WSTK BRD4001A este caracterizata de un depanator J-Link pe
placd, un monitorizator de energie avansat (AEM) pentru monitorizare in timp
real a curentului si tensiunii, si o interfatd de poarta Virtual COM (VCOM). Este
asigurat suport pentru interfata de urmarire pachete (PTI).

Placa de baza anterior mentionatd (BRD4001A) este utilizata impreuna cu placa
radio EFR32FG 2400/434 MHz SLWRB4251B (numar stoc RS 122-9769) prin
conectare directa. Placa radio poate fi de asemenea utilizata ca proiect de
referinta pentru retele de potrivire ale interfetelor RF. Toate functionalitatile
de depanare, inclusiv AEM, VCOM si PTI, pot fi, de asemenea, utilizate
impreuna cu un dispozitiv extern, in loc sa fie incluse in placa radio.

CARACTERISTICI TEHNICE

o Conectivitate Ethernet si USB

e Depanator SEGGER J-Link pe placa

e Suport AEM, VCOM si PTI

« Senzor de umiditate si temperatura Si7021

» Butoane, LED-uri si memorie 128 x 128 pixeli de ultra joasa putere
« Conector cu 20-pini, pas 2.54 mm pentru placa de extensie

o Alimentare de la baterii sau prin USB

CARACTERISTICI TEHNICE ALE PLACII RADIO

« Sistem pe cip EFR32 Flex Gecko Wireless cu memorie Flash 256 kB si
RAM 32 kB (EFR32FG1P133F256GM48)

e Antena PCB F — inversat (banda 2,4 GHz)

o Conector SMA (banda 434 MHz)

CONTINUTKIT

e 2 placi de baza Kit de start Wireless BRD400 1A

* 2 placi radio BRD4251B EFR32FG 2400/434 MHz 10 dBm
e 2 antene 434 MHz cu conector SMA

e 2 baterii cu litiu CR2032

e 2 suporturi de baterii AA

e 2 cabluri USB Tip A/USB Mini-B

 Un adaptor de depanare BRD8010A WSTK

www.compec.ro Electrica & Automatizare
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KIT DE CONECTARE SISTEM HARTING -
ETHERNET, GPIO, USB 2.0

- Nr. stoc RS: 176-2224
- Marca: HARTING
- Cod producitor: 2095000001630

HARTING si Bosch si-au unit experienta pentru realizarea primului kit Plug
& Play loT pentru aplicatii industriale cu protectie IP 54 de pe piata. El per-
mite monitorizarea conditiilor digitale ale multor intrari de senzori de la
masini de lucru, extrem de simplu si rapid cu sistem simplu Plug & Play.
Monitorizarea conditiilor digitale utilizand masurari ale unor marimi fizice,
precum temperaturd si vibratii, este un element eficient al monitorizarii per-
manente, al imbunatatirii operatiei si a starii de functionare a masinilor si echipa-
mentelor. Monitorizarea permite identificarea modificarii comportamentului
masinii si a actiunilor cele mai potrivite ce trebuie realizate. Selectarea, instalarea
si integrarea componentelor potrivite in infrastructura existenta poate fi totusi
uneori foarte costisitoare. Kitul de start loT de la HARTING este potrivit pentru
prototipare si evaluare, cat si pentru utilizare in mediul industrial.

Aldturi de Kit-ul industrial loT MICA® CISS este acum disponibila o solutie loT
cu operare de tip Plug & Play, care este capabild sa furnizeze date imediat.
Kitul contine o unitate multi-senzoriala CISS (Solutie Senzoriald Industriald
Conectata) realizatd de Bosch si un sistem de calcul MICA® Edge realizat de
HARTING. Sunt necesari numai cativa pasi pentru a porni o aplicatie. Mica
unitate senzoriala CISS poate fi atasatd pe orice suprafatd (IP54) si detecteaza
pand la opt factori fizici incluzand temperatura, umiditate, vibratie, schimbarea
pozitiei, presiune, luming, cdmp magnetic si acustica. Mini-computerul robust
MICA® poate fi de asemenea instalat chiar langa masin (IP67). Nu este necesar
un cabinet de control. MICA® este conectat la unitatea senzoriald si la reteaua
locala prin conectori standard industriali. Imediat dupa pornire, datele sen-
zoriale sunt furnizate in format MQT T si afisate in browser-ul web prin tabloul
de bord integrat Node-RED. Datele pot fi analizate si stocate in orice sistem
IT sau platforme loT. De asemenea, se afld pre-instalat un conector pentru
Microsoft Azure Cloud.

www.compec.ro Electrica & Automatizare
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CONTROL INDUSTRIAL

Inovatii in solutiile de
detectle industriald

In contextul Industriei 4.0, senzorii care comunica nu doar la nivel de controller ci si la niveluri mai
ridicate ale magistralelor de date sunt tot mai necesari odata ce se dezvolta noi si noi aplicatii
industriale. Senzorii pusi la dispozitie de COMPEC in calitate de distribuitor autorizat SICK in

Romania sunt dotati cu ambele
‘%o
@

Smart Sensors

functii: trimit in mod fiabil
date catre PLC dar, de
asemenea §i catre sisteme
software de nivel mai ridicat.
Acest lucru asigura cd aceasta
tehnologie doveditd de

comunicatie poate continua Enhanced EMcient Diagnostics Smart Tasks
. L e e A Sensing Communication
sa fie utilizatd in tandem cu  CUSTOM INTELLIGENCE ~ SMART COMMUNICATION ~ EFFICIENT PROCESSES  THE RIGHT INFORMATION
.. e AND BETWEEN SENSORAND  THANKS TO PREDICTIVE DIRECTLY FROM THE
beneﬁcnle adl’glonale de care PERFORMANCE CONTROL MAINTENANCE SENSOR

este nevoie in Industria 4.0.
In acest articol vd prezentam solutii de detectie care deja asigura functiile potrivite pentru cele
mai recente aplicatii industriale. Pentru noi, inovatia inseamna atat punerea la dispozitia
specialistilor de tehnologii noi cat si imbunatatirea celor actuale pentru a indeplini si cele mai
pretentioase cerinte tehnice.

W16 - PERFORMERUL IN CALITATE DE
SENZOR OPTIC DE PROXIMITATE

W16 este o familie de senzori optici
echipati cu tehnologii si functii noi precum
TwinEye, LineSpot, ClearSens si OptofFilter,
toate dedicate unei detectii cat mai fiabile
posibil in medii industriale. Senzorul poate
fi ajustat optic prin intermediul conceptului
vizual de operare BluePilot. Avand in
vedere ca fiecare senzor din familia W16
este proiectat ca un Smart Sensor, poate fi
configurat sa fie pretabil aplicatiei in care

CARACTERISTICI

« Tehnologii: ClearSens, LineSpot, TwinEye si OptoFilter

+ BluePilot: aliniere optica, ajustarea distantei de detectie via functiei
Teach-Turn cu indicator optic al gamei de detectie sau prin |O-Link

+ LED PinPoint: sursa optica cu LED cu lumina rosie intensa pentru un spot
luminos puternic focalizat, similar cu cel de la o sursa optica cu laser

« Functii de senzor inteligent: detectibilitate sensibil imbunatatits,
conectivitate |O-Link, diagnoza, sarcini Smart

« Carcasa dura din plastic patentat VISTAL pentru mentenanta predictiva
eficienta

Z18 - SOLUTIA DE DETECTIE CU COST EFICIENT

este integrat, beneficiind de conectivitate
IO-Link si oferind functii de diagnoza
aditionale si sarcini inteligente de tipul
Smart Tasks. Este, deci, un deschizitor de
drumuri in Industria 4.0. Sursa optica LED
cu spot puternic focalizat si vizibil de tip PinPoint precum si sursa infrarosie
sunt disponibile in diverse variante ale senzorului. Datele tehnice sunt
inscriptionate cu laser pe carcasa senzorului, asigurand identificare si dupa
utilizari pe perioade lungi in mediu industrial. Carcasa rezistentd din VISTAL
ofera rezistenta si rigiditate, W16 dovedindu-se o solutie fiabila de detectie
pentru aplicatii industriale.

36 Electronica-A#

Senzorii Z18 SimpleSense reprezintd solutia ideala de detectie pentru
aplicatii industriale standard unde este nevoie de distante reduse de
detectie. Cu o mare varietate a tipurilor de carcase, optiunile de montare si
principiile de detectie integrate, senzorii fotoelectrici hibrizi sunt pretabili
pentru toate tipurile de medii de detectie.

Acestia sunt usor de montat si pot, de asemeneg, sé fie integrati in aplicatiile
deja existente ce se doreste a fi imbunatitite, chiar si in cazul celor cu spatiu
redus de instalare, multumita formatului miniatural.

Aceasta combinatie de performante optice remarcabile disponibile la un
cost eficient face din senzorii Z18 SimpleSense solutia ideala oriunde este
nevoie de detectia fiabila a prezentei.

Electronica Azi e lanuarie/Februarie 2019



CARACTERISTICI

+ Tehnologie moderna OES4 ASIC pentru performante optice excelente si
imunitate crescuta la influenta luminii ambientale

« Diverse formate ale carcasei: cilindrica filetatd M18, cuboida si hibrida

+ Gama larga de optiuni de montare

o lesiri digitale complet programabile

+ Nu este nevoie de o sursa de tensiune clasi Il de alimentare

MZCG - SENZORUL MINIATURAL PENTRU
GRAIFERE $I MINI CILINDRI PNEUMATICI
Senzorul magnetic pentru cilindri pneumatici
din familia MZCG detecteaza porzitia pis-
toanelor ale graiferelor actionate pneumatic si
ale cilindrilor pneumatici miniaturali. Datoritd
designului cu dimensiuni reduse ale carcasei,
MZCG este pretabil in mod special canelurilor
de tip C ale actuatorilor pneumatici miniaturali
precum cei folositi in manipulare si asamblare, roboti industriali si industria
electronica. Carcasa cu dimensiuni universale il face utilizabil pentru orice tip
de cilindru pneumatic, indiferent de producitor. Acest lucru reduce costurile
cu stocarea, permite proiectarea flexibila a masinilor industriale si asigura
servisare mai ugoarad.

CARACTERISTICI

+ Carcasa de dimensiuni extrem de reduse (12.2mm) pentru aplicatii ce
utilizeaza graifere pneumatice si cilindri pneumatici miniaturali

« Se potriveste oricdror caneluri de tip C precum cele prevazute la cilindri
pneumatici de la producatori consacrati: Schunk, Zimmer, Festo sau SMC

+ Punct de detectie scurt si precis, ideal pentru aplicatiile unde este nevoie
de curse mici ale pistoanelor

+ Cablurile electrice sunt potrivite pentru aplicatii mobile, cu lanturi de
cabluri

+ LED dedicat pentru indicarea optica a starii de comutatie/detectie

+ Clasa de protectie IP68

IMR - SENZORI INDUCTIVI PENTRU
APLICATII DE SUDURA, CU FACTOR
DE REDUCERE DETECTIE 1

Senzorii inductivi de proximitate din seria
IMR nu sunt influentati de interferentele
magnetice sau de stropii de sudura. Sen-
zorii IMR sunt fabricati fara miez de ferita,
fiind astfel imuni la influenta campurilor
magnetice, pastrand insd compatibilitatea
magneticd necesara. P

Multumita izolatiei [

rigide din PTFE, acesti P >

senzori asigura pro-
tectie foarte buna
impotriva scanteilor si a depozitelor de ruging, astfel
garantand securitate operationala ridicata. Deoarece
senzorii IMR opereaza cu un factor de reducere de 1,
acestia pot detecta orice tip de metale (fier, cupru, zinc
etc.) in acelasi domeniu de detectie.

www.electronica-azi.ro , m |@| @
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DISTRIBUITOR
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AUROCON COMPEC SRL

Solutii inovative de detectie
industriala de la SICK

compec@compec.ro sick@compec.ro

Distantele mari de detectie de
pana la 75mm ajuta la reduce-
rea distrugerii mecanice a sen-
zorilor sila defectarea acestora,
crescand disponibilitatea facili-
tatilor de productie.

CARACTERISTICI

« Diverse tipuri de carcase:
cilindri filetati M8 la M30,
dreptunghiulare 40x40mm
si 80x80mm

« Domeniu crescut de
detectie, de pandla 75mm

« Configuratie electricd in versiuni cu 3 fire si 4 fire, DC

« Clasa de protectie IP68

o Temperaturd de functionare -30°C ... +85°C

« lzolatie pe baza de teflon (PTFE) pentru carcasele cilindrice filetate

« Factor de reducere 1 pentru toate tipurile de metale

CQF - SENZOR CAPACITIV PENTRU DETECTIA NIVELULUI LICHIDELOR
Senzorul capacitv CQF de nivel detecteaza lichidele din exteriorul con-
tainerelor sau recipientelor si prin contact direct cu lichidele. Principiul de
mdsurare compenseazad detectia la prezenta spumei, umiditatii si a de-
pozitelor de impuritati. Acest lucru asigurd cd CQF detecteaza doar lichidul
din recipient si nimic altceva. Pentru aplicatiile standard de control al nivelului,
senzorul este gata de operare fara setdri aditionale. Pentru aplicatii speciale
poate fi rapid invatat folosind cablul dedicat. 4
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Setul de montaj ofera optiuni diverse de insta-
lare, facand din CQF perfect aplicabil pentru
orice tip de proiecte ce implica controlul
nivelului de lichide in industrie si nu numai.

CARACTERISTICI

« Carcasa compacta si rigidizatd, clase de
protectie P67, 1P68 si [P69K

« Semnal de iesire T00mA, tipul si functia
iesirii putand fi ajustate: PNP/NPN, NO/NC

« Doud LED-uri dedicate semnalarii optice a
prezentei alimentdrii cu tensiune si a
semnalului de iesire activ sau, respectiv, inactiv

o Versiuni precablate cu fire libere sau cu
conector M8, tata

« Suport de montare inclus

o Certificari CULus si Ecolab, pentru industria
alimentard

MLS - SENZORUL PENTRU SISTEME DE GHIDA|

CONTROLAT MAGNETIC

MLS reprezinta un senzor de ghidare magneticd de tip urmarire linie pentru
vehiculele cu ghidare automatd si navigare autoasistata. Pozitiile senzorului
sunt transmise sistemului de control al vehicului prin intermediul protocolului
de comunicatie CANopen. Senzorul diferentiaza in mod fiabil intre trei linii.
Astfel, vehiculul poate manevra fara probleme prin intersectii de linii si prin
interstitii ale acestora. Cand se selecteazd banda magnetica si indltimea de
instalare, MLS permite multd libertate de alegere, fiind disponibil in diverse
versiuni cu diferite game de detectie. Acest lucru asigurd o flexibilitate
crescutd cand este nevoie de retrofit sau proiectari avansate. Marcajele mag-
netice pentru comenzi aditionale ce se doresc a fi date vehiculelor autoghi-
date pot fi atasate pe partea laterala a liniei de ghidare.

CARACTERISTICI

o Detectia magneticd a
liniilor pentru ghidare

o Detectia comutarilor de
traseu prin recunoastere a
pana la trei tipuri diferite
de linii de ghidare

« Rezolutie de Tmm,
repetabilitate de Tmm

o Interfatd de comunicatie
CANopen

« Detectia marcajelor de
control

« Clase de protectie P65,
IP67 si IP68

« Versiuni cu game de detectie intre 100mm si 1000mm

« Temperatura ambientald de functionare -20°C ... +70°C

OLS - SENZOR PENTRU SISTEME DE GHIDAJ CONTROLAT OPTIC

OLS reprezinta un senzor de ghidaj liniar bazat pe detectia luminescentei.
Acesta detecteazd benzi adezive luminescente care sunt invizibile, detectia
deviatiei de la centrul benzii fiind realizata indiferent de fundal sau nivelul
de contaminare cu impuritéti a suprafetei. Schimbarile de directie pot fi re-
alizate usor si flexibil cu banda adeziva la raze de curbura de panala 0,5m.

Tn plus, OLS oferd optiunea citirii de coduri de bare, putand astfel sa
transmita si informatii cu privire la distanta parcursa. Interfetele CANopen
sau Ethernet precum si serverul web integrat permit instalari si puneri in
functiune simple si rapide. OLS este astfel cea mai eficientd solutie din punct
de vedere al costurilor pentru sisteme de ghidare liniard cu focalizare pe
ridigitate si flexibilitate.
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Senzori

CARACTERISTICI

 Detectia benzilor adezive invizibile
luminescente

« Raport foarte bun semnal-zgomot,
de 1:1000

« Distantd de detectie de 180mm, cu
pana la 3 linii ce pot fi detectate
simultan

o lesire ce contine deviatia de la
centrul liniei de ghidare si
posibilitate citire coduri de bare

« Insensibilitate la lumind ambientals,
contaminare cu impuritdti sau
stralucirea benzii

« Compensare a defectelor
suprafetelor liniei de ghidare

o Precizie de masurare de +Tmm

o Interfete CANopen si Ethernet (TCP/IP)

FLEXCHAIN:

LANT OPTIC DE DETECTIE FIABILA $I CU FLEXIBILITATE MAXIMA
FlexChain reprezintd o cortina opticd complet configurabila multumitd conexi-
unii secventiale a mai multor senzori. Nu este nevoie de cabluri lungi de
conexiune sau de cablari complicate. Prin apasarea unui buton la sistemul
gazda FlexChain, senzorii pot fi adresati si invatati in mod automat, sistemul
fiind gata imediat pentru utilizare. Pot fi combinate diferite tehnologii de
detectie si pot fi aranjate dupa preferinte: senzori cu razd continud, senzori de
proximitate. Datele brute provenite de la senzori sunt evaluate prin sistemul
FlexChain cu ajutorul modulelor logice integrate sau sunt trimise mai departe
prin intermediul magistralelor de comunicatie |O-Link, CANopen, RS-485 sau
semnalelor I/O. Informatjile detaliate de diagnoza asigura stabilitate proceselor
industriale si siguranta masurarilor fiabile pe durata functionarii.

CARACTERISTICI

« Cablare foarte simpla a pana la 60 de senzori

o Ciclurile generate secvential impiedica interferentele optice mutuale
« Se pot aranja in mod liber diverse tipuri de senzori fotoelectrici
Senzorii pot fi cu diferite lungimi ale cablurilor

o Evaludrile datelor de la senzori din sistem sunt transmise in mod direct

Autor:
Mihai Priboianu
Aurocon COMPEC

ivrocoy conrccsal - Aurocon COMPEC SRL (www.compec.ro)
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STIRI PRODUSE

Un nou amplificator operational cu tensiune de
operare de pana la 45V si drift zero ofera o precizie
extrem de ridicata si filtrare EMI

Microchip anunta amplifica-
torul operational MCP6V51
cu drift zero. Noul dispozitiv
oferd masuratori cu o precizie
extrem de ridicat3, reducand
in acelasi timp influenta tot
mai mare a interferentelor de
inaltd frecventa. MCP6V51
oferd un domeniu larg de
operare si filtre EMl integrate.
Cresterea controlului indus-
trial precum si automatizarea fabricilor a dus la cresterea numarului de sen-
zori care trebuie monitorizati; amplificatorul MCP6V51 a fost creat pentru
a oferi date exacte si stabile primite de la o varietate de senzori. Arhitectura
de auto-corectie zero-drift a dispozitivului MCP6V51 permite o precizie
ultra-inaltd a curentului direct (DC), oferind un offset maxim de #15
microvolti (uV) si numai 36 nanovolti per grad Celsius (nV/°C) drift maxim
al tensiunii de offset. Ideal pentru aplicatii cum ar fi automatizarea fabricilor,
controlul proceselor si automatizarea cladirilor, MCP6V51 suportd, de
asemenea, o gama extrem de larga a tensiunii de operare, de la 4.5V la 45V.
Controlerele logice programabile si sistemele cu control distribuit utilizate
in cadrul automatizarilor industriale functioneaza pe o varietate de linii de
tensiune, cum ar fi 12V, 24V sau 36V. MCP6V51 ofera flexibilitatea de a
suporta un interval de operare de pana la 45V.

Microchip Technology | www.microchip.com

MAI MULTE INFORMATII

http://www.electronica-azi.ro / Analogice & discrete / Active [ D |
http://international.electronica-azi.ro / Electronics Components / Active =

Calitatea este esentiala: Infineon livreaza primul
eSIM din lume din clasa industriala intr-o capsula
miniaturizata

Comunicatia M2M in Internetul
Lucrurilor (IoT) necesita colectarea
fiabila a datelor si transmiterea
neintrerupta a datelor. Pentru a
profita din plin de retelele omni-
prezente de telefonie mobilg,
Infineon Technologies AG furni-
zeazd primul SIM embedded
(eSIM) din lume de nivel indus-
trial, intr-o capsuld miniaturala
~ WLCSP (Wafer-level Chip-scale
* Package). Producatorii de masini
si echipamente industriale, de la
automatele de vanzare la senzorii comandati de la distanta pentru dispozi-
tivele de urmarire a bunurilor, pot optimiza proiectarea dispozitivelor lor
loT fard a compromite securitatea si calitatea.
Implementarea eSIM-urilor aduce o serie de avantaje privind adoptarea lina
a conectivitatii celulare in mediile industriale. Producatorii de dispozitive
beneficiazd de o crestere a flexibilitatii proiectdrii datorita amprentei mici
oferita de eSIM, pot obtine o simplificare a procesului de fabricatie, precum
si al distributiei globale datorate unei singure unitati de stocare. De aseme-
nea, clientii au posibilitatea de a-si schimba furnizorul de servicii mobile in
orice moment, de exemplu, daca se deterioreaza calitatea retelei sau in cazul
obtinerii unui contract mai bun de la operatorul de telefonie mobila.

Infineon Technologies | www.infineon.com

MAI MULTE INFORMATII
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Acum, la Mouser: Kitul de prototipare Cypress
PSoC 6 BLE ofera conexiune Bluetooth LE pentru
aplicatii loT

Mouser Electronics, Inc.,
lider in lansarea de noi pro-
duse (NPl — New Product In-
troduction) si distribuitorul
cu cea mai larga selectie de
dispozitive semiconductoa-
re si componente electro-
nice din industrie, va ofera
acum solutia PSoC 6 BLE
Prototyping Kit de la Cypress
Semiconductor. Dispunand
de maxim 36 de intrari si
iesiri de uz general (GPIO),
kit-ul ieftin si breadboard-
compatibil ofera o solutie la cheie care adauga conectivitate Bluetooth®
low-energy 5.0 pentru aplicatii loT, inclusiv produse destinate locuintelor
inteligente, dispozitive purtabile, bunuri de larg consum si dispozitive
industriale loT.

Kitul de prototipare Cypress PSoC 6 BLE, disponibil de la Mouser Electronics,
include un modul CYBLE-416045-02 EZ-BLE™ Creator, complet certificat,
bazat pe un microcontroler PSoC 63 de micd putere si de inalta
performanta. Modulul CYBLE-416045-02 dispune de TMB memorie Flash
pentru aplicatie, 32KB EEPROM si 32KB Flash securizat, precum si o stiva
Bluetooth LE, fara redevente, compatibila cu Bluetooth 5.0.

Mouser Electronics | www.mousercom

MAI MULTE INFORMATII
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Cel mai recent dispozitiv PMIC cu consum ultra
redus de putere de la Maxim permite cele mai
precise masurari optice

Proiectantii de dispozi-
tive purtabile precum si
de dispozitive loT au
acum o modalitate mai
usoara de a prelungi du-
rata de viatd a bateriei,
micsorand in acelasi timp
dimensiunile dispoziti-
L8 velor, cu ajutorul celui
mai recent circuit tnalt
integrat de management al puterii (PMIC — Power-Management IC) de la
Maxim Integrated Products, Inc. MAX20345 de ultra-joasa putere integreaza
un incdrcator cu litiu si dispune de o arhitecturd noud, care optimizeaza
sensibilitatea masuratorilor optice pentru aplicatiile cu dispozitive purtabile
pentru fitness si sdnatate.
MAX20345 este cel mai recent produs din seria de dispozitive PMIC cu con-
sum de putere ultra-redus destinat dispozitivelor purtabile si loT, care ajuta
la cresterea eficientei fard a sacrifica durata de functionare a bateriei. Pentru
a satisface aceste nevoi, MAX20345 integreaza un incircator de baterii litiu-
jon, sase regulatoare de tensiune, fiecare cu un curent de liniste ultra-scazut;
trei convertoare coboratoare nanoPower (consum tipic 900nA) si trei regu-
latoare LDO cu un curent de liniste ultra-scazut (consum tipic 550nA).
Doua comutatoare de sarcina permit deconectarea perifericelor sistemului
pentru a minimiza consumarea bateriei.

Highest Sensitivity
Optical Measurements £
MAX20345: ultra-low-power PMIC for wearables and loT

[y

- 1

Maxim Integrated | wwwmaximintegrated.com

MAI MULTE INFORMATII
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& Leuze electronic

Leuze: Senzori de distanta 0DS 110/ HT 110

Un senzor inteligent care combina doua puncte de comutare.
Gama extinsa a senzorilor de distanta Leuze, permite o selectie variata functie de forma constructivd, distante de operare si iesiri electrice.

Ve

- Protectie prin impingere

Protectia la coliziune

Caracteristici speciale ale gamei:

m Independenta absolutd fata de culoare si suprafata, datoritd unei erori foarte mici alb/negru
m Repetabilitate ridicata
m Distante mari de operare in diferite forme constructive
m |O-Link
m lesiri analogice si pand la 3 iesiri digitale independente
m Diferite optiuni de configurare, e.g., cu afisarea distantei masurate

ODS 110/HT 110 ODS 10/HT 10 HRT 25B L
Serie cu costuri optimizate, pentru Serie cu performante ridicate pentru Modele de dimensiuni reduse cu
pozitionarea materialelor la distante pozitionarea materialelor la distante distanta de operare de 2.5 m si 2
depanala5m depanala8m puncte de comutare

m Operare 5 m pentru obiecte deschisela  m Operare de pana la 8 m pe obiecte si m Operare de pana la 2.5 m pe obiecte
culoare si 3 m pentru obiecte inchise 25 m pe folie reflectorizanta m Repetabilitate de 10 mm
m Repetabilitate <5 mm m Repetabilitate <5 mm m Modele cu pana la 3 puncte de comutare
m Modele cu 2 iesiri in comutatie sau iesire  m Modele cu 3 iesiri in comutatie sau iesire  m Configurare usoara prin butoane de
analogica analogica invatare sau IO-Link
m Configurare usoara prin butoane de m Configurare iesire analogica: in curent m Spot infrarosu de dimensiuni mari
invatare sau IO-Link 4-20mA sau tensiune 0-10V
m Aliniere usoard datorita laserului rosu m Configurare usoara prin LCD si butoane
focalizat de invdtare sau |O-Link
m Aliniere usoara datorita laserului rosu
focalizat www.oboyle.ro
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POSITAL

FRABA

POSITAL: Encodere programabile analogice de rotatie imbunatatite

Acuratete marita cu raspuns dinamic mai rapid

Encoderele analogice programabile POSITAL sunt disponibile acum
cu mai multe caracterisitici.

m Domeniu de tensiune de operare mai mare pentru aplicatii cu
masini mobile

Acuratete, rezolutie si numar de rotatii marite

Posibilitatea programarii folosind UBIFAST configuration tool
Encodere disponibile cu o singura tura si domeniu de masura
sub 360 grade

POSITAL a lansat noua gene-
ratie de encodere analogice
de rotatie pentru controlul
pozitionarii.

Comparativ cu modelele an-
terioare, acestea au acuratete
ridicata, raspuns dinamic mai
rapid si noi optiuni de pro-
gramare. Permit, de asemenea, un domeniu mai larg pentru tensi-
unea de alimentare, un avantaj pentru aplicatiile mobile.
Encoderele analogice POSITAL sunt destinate pentru aplicatii de
pozitionare in sistemele de control analogice. lesirea poate sa fie in
tensiune (0-5V, 0.5-4,5V, 0-10V sau 0.5-9.5V) sau curent (4-20mA). Sis-
temul de masura magnetic nu are probleme de uzurd si este foarte
durabil, astfel incat aceste dispozitive oferd acuratete, fiabilitate si

CONTRINEX)

Contrinex: Noua gama de senzori
optici miniaturali
Seriile D04 & M05

Dimensiuni carcasd inox miniturale @4 x 35 mm sau M5 X 35 mm
Principii de operare emitator-receptor si difuz

Lumina rosie vizibila pentru toata gama

Distanta de operare, difuz: panala 100 mm

Distanta de operare, emitator-receptor: pana la 400 mm

Avantaje

m Distante de operare mari

m  Cea mai compacta solutie de pe piata cu
|O-Link

m 10-Link, senzori destinati Industry 4.0 si
Industrial Internet of Things

m Ajustarea sensibilitatii (doar prin 10-Link)

m Senzori complet integrabili, datorita luminii
directionate frontal

Aplicatii

m Industria farmaceutica
m Industria electronica

m Logistica

Electronica Azi 12019 231 | | www.electronica-azi.ro y m @ @
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Caracteristici de masura programabile
O caracteristicd importantd a encoderelor analogice POSITAL este
posibilitatea programarii anumitor caracterisitici de masura ale aces-
tora, astfel incat sa indeplineasca specificatiile fiecarei aplicatii (valabil
si pentru encoderele digitale POSITAL cu interfata incrementala si
SSI). Programarea se poate face in productie, inainte de livrare sau
de catre client, folosind programatorul POSITAL UBIFAST. Caracteris-
ticile programabile includ sensul de rotatie (CW sau CCW), pozitia de
referinta si domeniul semnalului de iesire. Programarea domeniului
de masura permite utilizarea intregului domeniu pentru semnalul
de iesire (in tensiune sau curent) conform aplicatiei utilizatorului,
rezultand o acuratete ridicata. Pentru modelele cu o singura tur3,
domeniul de masura poate fi definit la 90°, 180°, 270° sau 360°. Pentru
modelele multitura, domeniul poate fi definit oriunde intre 1 si
65,536 de rotatii complete. Encoderele analogice sunt disponibile cu
taste pe carcasa, pentru setarea rapida a limitelor de operare, iesirea
analogica fiind utilizata in intregime pentru domeniul configurat.
www.oboyle.ro

Functionalitatile 10-Link
Date de proces: Starea detectiei & Alarma de stabilitate
Parametrizare pentru emitator-receptor: Configurare iesire, tem-
porizare comutare, mod de comutare, numardtor detectii, marcare
evenimente, temperatura maxima si actuala a senzorului, sensibili-
tate, secventa comutare.
Parametrizare pentru senzori difuzi: Configurare iesire, tempo-
rizare comutare, mod de comutare, numadrator detectii, marcare
evenimente, temperatura maxima si actuala a senzorului, sensibili-
tate, comanda de invdtare.

www.oboyle.ro
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CONTRINEX)

Contrinex: Noua generatie de senzori inteligenti cu 10-Link

Senzorii inductivi I0-Link cu Smart Sensor Profile sunt mai
usor de integrat in sistemele existente si pot imbunatatii
strategiile de mentenanta.

Contrinex anunta o noud generatie de senzori cloud-ready care
ridica standardizarea la un alt nivel. Datorita integrarii Smart Sensor
Profile (SSP), datele de la acesti senzori inductivi |O-Link au o
structura mult mai uniforma pentru a facilita integrarea in sistemele
existente. Mai mult, ei dispun de un set de functii predefinite care
imbundatatesc semnificativ strategiile de mentenanta preventiva

Realizati conform cu 10-Link Smart Sensor Profile (SSP) 3.3, noii
senzori inductivi Contrinex indeplinesc standardul industrial pen-
tru uniformizarea datelor. Fiind senzori de masura digitali,
performantele lor sunt echivalente cu cele ale senzorilor analogici,
dar cu o iesire digitala pentru date. Dispozitivele au o intrare de
procesare a datelor de 24-biti (PDI) si o iesire de 8-biti (PDO).

De exemplu, mdsurarea distantei, temperaturii sau numararea, pot
fi facute cu valori pe 16-biti, iar iesirea digitala si alarmele configu-
rabile pot avea valori pe 8-biti.

Utilizatorii pot defini multe caracteristici pentru configurarea sen-

sau predictiva ale clientilor.
- zorilor 10-Link, inclusiv distanta de operare, numarare impulsuri
sau temperatura de lucru. Se pot selecta mai multe moduri de co-
mutare (dezactivat, comutare intr-un punct, comutare in fereastra,
comutare in doud puncte) si se pot predefini functii de mentenanta
preventiva (ore de operare peste durata de viata a senzorului/de la
ultima activare, numar comutari peste durata de viata a senzorului/
de la ultima activare, alarma pentru autodiagnosticarea senzorului).
Noile functionalitati vor fi implementate in prima faza in senzorii
inductivi standard cilindrici (de la M8 la M30) si cubici (C8 si C44).

H/-'-\ t&l

CC!N m!ﬂf >

)

www.oboyle.ro

Sensor

Ilnstrumenits

Sensor Instruments: Numararea cu acuratete ridicata si la viteze mari a capsulelor de plastic

in special, numararea capsulelor din plastic transparente, asezate in stiva, utilizate
e frecvent in industria de impachetare, creeaza aplicatii problematice, deoarece alin-
Instruments ierea in stiva nu este tot timpul perfecta, iar senzorii reflexivi utilizati pentru detectie
pot avea probleme in cazul obiectelor transparente.

Senzorul laser furca A-LAS-N-F16-9.5x0.8-150/80-C-2m impreuna cu unitatea de control
SPECTRO-1-CONLAS realizeaza, insd, aceste tipuri de aplicatii fara probleme. Unda laser are
o indltime de aproximativ 9.5mm si o latime de 0.8mm. Daca senzorul laser furca este
deplasat de-a lungul stivei, de cdtre o unitate mobila liniara sau un brat de robot, fascicolul
laser este acoperit partial. La detectia unei muchii, fascicolul este acoperit aproape in totali-
tate, iar in spatiile dintre capsule este mai putin acoperit. Datorita sistemului emitator-
receptor, obiectele transparente si cele opace genereaza semnale similare.

Prin evaluarea diferentiald

a semnalului si a secven-
telor de semnal alternante in unitatea de control SPECTRO-1-CONLAS, == wa | o
muchiile sunt detectate cu precizie, chiar daca stiva nu mai este liniara. e
Frecventa mare de lucru a senzorului, de 100kHz, permite ca aceste
aplicatii sa fie foarte rapide. Cand o muchie este detectata, un semnal
digital (0V/+24V) este generat la iesirea unitatii de control. o
Folosind softwareul inclus in pachet, sistemul se parametrizeaza usor ;
si monitorizarea lui se poate face pe PC prin interfata seriald, inclusiv. o s .
prin osciloscopul digital care ofera informatii aproape in timp real. In ~ *** 5
functie de marimea obiectului si spatiul disponibil, se pot utiliza diferite
marimi de senzori furca laser. Carcasa senzorului este robustd, realizata ™™ : _
din aluminiu, iar optica este protejata de sticla rezistenta la zgariat. Ly

- -
ke we__|

www.oboyle.ro =
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Sensor

Instruments

Sensor Instruments: Masurarea culorii vopselei in productie, prin sticla de 15mm grosime

De obicei, culoarea vopselei in timpul productiei este verificata mai intai in labora-
 Lersmote s e i tor. O mostra de vopsea este prelevata, iar culoarea ei este verificata pe un strat
Instruments subtire in mediu uscat. Acest proces dureaza, timp in care productia poate iesi din
tolerantele permise si se pot genera costuri suplimentare. Astfel, este de dorit sa
existe informatie legata de calitatea culorii chiar dupa dispersarea pigmentilor in
material. Pentru acest lucru, un vizor de sticla, pentru inspectia cu senzori optici de
culoare a amestecului, este instalat in sistem.

Este utilizat un senzor de
culoare Sensor Instru-
ments SPECTRO-3-28-  wea —_— — e
45°/0°-MSM-ANA-DL : ;
montat la o distanta de
aprox. 20mm fata de | spu |
sticla pe unde se reali- = — TRl R B TR i
zeaza inspectia amestecului. Sursa de lumind rotunda a senzorului, cu
un unghi de cadere de 45° si pozitionare verticala (0°) a elementului
sensibil la culoare, asigura ca reflexiile nedorite din sticla prin care se
face inspectia sa nu afecteze acuratetea masuratorii. e _ : Do alo e e dose “Hade do @ i &
Senzorul de culoare transmite date de acuratete dE=0.3. Pe langa soft- - % e e o
ware-ul de parametrizare al senzorului, SPECTRO-3-Scope MSMANA, [EHO s

n acest caz mai este utilizat un software de monitorizare. Acesta monitorizeaza valorile de culoare pentru ca acestea sa fie in limitele
de toleranta configurate. Datele sunt salvate in fisiere, cu datd, timp si informatii specifice productiei. Cele trei semnale analogice de
iesire ale senzorului (4mA ... 20mA sau 0V ... +10V) pot fi utilizate pentru controlul procesului de productie. www.oboyle.ro
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Sensor

Instruments

Sensor Instruments: Control jet pulverizat si punctiform

in ultimii ani, tehnologia de curatare cu duze s-a dezvoltat semnificativ. Jetul de
curatare este transmis pulverizat sau punctiform. O aplicare omogena pe suprafata
la un anumit unghi este garantata acum de utilizarea jetului pulverizat sau
utilizarea mai multor jeturi punctiforme divergente. Mecanismul individual de
ajustare a unghiului jetului, atat pentru cel pulverizat cat si pentru cel punctiform,
permite utilizarea unui sistem pentru mai multe tipuri de produse. Desigur, aceasta

ajustare in majoritatea . ...ccone - 8 x
cazurilor se face automat, === ==t= P 2
folosind senzori de pozi- == e a—
tionare si control jet. s e
Senzorii laser linie, emitator matvr i i
-receptor, sunt utilizati in = gg
aceasta situatie pentru con- — s - s
trolul unghiului. Datorita unghiului larg al planului jetului pulverizat, este =~ &dfEEw e gx
indicat utilizarea unui senzor cu domeniu mare de inspectie (L-LAS-TB-100- =~ = e seses i — A
T/R-AL-SC), care va permite simultan si detectia jetului punctiform. :l :I [ — h; |-
Trebuie insa ca verificarea celor doud planuri sa se realizeze simultan, fapt “5' o= [ |
pentru care se utilizeaza un senzor laser cu domeniu mai mic, pozitionat ver- . - o
tical fata de primul sistem (L-LAS-TB-50-T/R-AL-SC). Utilizand software-ul L-  [» ] [® | .= e NEASURMENT VALUES Il
LAS-Spray-Control-Scope V1.0, special creat pentru aplicatii de control jet, ‘@ =] { I ?twllwiim. = feod

pozitiile jetului punctiform si pulverizat sunt determinate in ambele planuri.
Folosind datele obtinute din masurarea distantelor, PLC-ul determina unghiul de deschidere al jetului pulverizat si unghiurile jeturilor
punctiforme. Astfel, jeturile de curatare pot fi ajustate optim pentru diverse aplicatii. www.oboyle.ro
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SMGELECTRA

ELECTRONIC MANUFACTURING SERVICES

Servicii de asamblare electronica

e Achizitionare componente

* Plantare automata SMD

e Plantare manuala THT

* Lipire reflow / val / selectiva

* Testare AOI / ICT / functionala
e Asamblare finala si impachetare
* Productie cabluri

Competentd & Profesionalism!
¢~ +40 232 244.942

O sales@ems-electra.ro
@ www.ems-electra.ro

‘ csmNTE;IRCUIT BOARDS
Producator de circuite imprimate

* Proiectare circuite imprimate

e Circuite imprimate simplu placate
* Circuite imprimate dublu placate & multilayer
* Site serigrafice

Preturi noi, competitive!
Contactati-ne pentru oferta!

¢ +40 332 800.881
B4 sales@pcb-electra.ro

& www.pcb-electra.ro



MIBATRON

DEDICAT SATISFACTIEI CLIENTULUI

Mibatron SRL este o companie romaneasca, specializata in plantarea de componente electronice pe PCB-uri, atat cu montare pe suprafata, cat
si prin gauri (Through Hole). Mibatron Electronics poate furniza atat serii mici, cat si medii. Aria noastra de expertiza include, de asemenea,
furnizarea de PCB-uri cu mai multe straturi (pana la 10 straturi), cu dubla fata si simplu placat.

DESPRE NO | ECHPAMENTE

¢ Din 1993 am fost implicati in asamblarea de module electronice pentru unii dintre ceimai ¢ Printerul Ekra Serio 4000
exigenti clientj, care actioneazd intr-o nisa de piata de inaltd calitate si fiabilitate ridicata. Compact
« Astazi, Mibatron Electronics este un producétor de module electronice, de marime . Rl T —e——

mijlocie, avand contracte de manufactura la export si la intern pentru aplicatii industriale,
medicale si de telecomunicatii.

Sistemul de management al calitdtii este certificat conform ISO 9001:2008, utilizand ca
minima cerinta standardul de fabricatie IPC-A-610D.

Mibatron se angajaza sa furnizeze produse si servicii de calitate, care sa depaseasca
asteptarile clientilor nostri.

SERVICII DE PRODUCTIE

Asamblare PCB

Mibatron este echipat pentru ambele tehnologii de plantare de componente electronice
pe PCB-uri, atat cu montare pe suprafatd, cat si prin gauri (Through Hole), tehnologie fara
plumb. Tehnologia de plantare pe suprafata (SMT) a componentelor electronice pe una
sau pe ambele parti ale unui PCB, folosind o masina automata de plantare.

Through Hole (prin gauri) — plantare de componente electronice cu pini, folosind insertie
manuala si lipire automata in val. Mibatron ofera servicii de montaj cu timp standard de
livrare in 10 zile. Pentru cazuri speciale pe termen scurt, produsele pot fi asamblate intr-o zi

« Echipamente de plantare
automatsd, Pic&Place Panasonic
AM100 si Topaz Xi pentru o

(in functie de complexitatea placii si a cantitatii). gama larga de componente
Testare incepand de la 01005 pand la
Executie cabluri QFP 55x55 mm si viteze de
Asamblare mecanica 35.800 cph.

Aprovizionare '

SFATURI PENTRU CEREREA DE COTATIE

Apreciem oportunitatea de a contribui la afacerea dumneavoastra si speram ca ne veti
permite sa va oferim o cotatie. $tim ca procesul cererii de cotatie (RFQ) este o parte
importanta a afacerii dumneavoastra si joaca un rol critic in planificarea afacerii. La MIBATRON,
vom lucra in colaborare cu clientii nostri pentru a oferi cotatii precise cat mai rapid posibil.
Incluzand pentru RFQ-ul dumneavoastra urmatoarele elemente, procesul de mai sus se va
accelera considerabil:

» O listd de materiale completa va asigura o cotatie in timp util si exacta. « Cuptorul de re-flow cu convectie
 Desene, mostre si fotografii sunt intotdeauna de ajutor. Furnizarea de cat mai multe de inalt3 eficients, cu uniformitate
informatii cu care trebuie sa lucram ne ajuta sa va oferim cea mai buna cotatie. termica, asigura o lipire si un

1

o Pentru PCB-uri, fisierele Gerber sunt intotdeauna o necesitate, iar noi apreciem daca
ni le furnizati.

« Testarea va fi o parte importanta in realizarea produsului pe care il vom livra la
dumneavoastra, testul de functionare ar trebui sa fie inclus in cererea de oferta.

« In cele din urma, desigur, vom avea nevoie de o previziune pentru cantititile
dumneavoastrg, atat la livrarea initiald cat si anuala.

Vrem ca procesul de ofertare (RFQ) sa fie cat mai simplu posibil si terminat in intervalul de

timp dorit de dumneavoastra. Cu cat avem mai multe informatii cand incepe procesul de

ofertare, cu atat raspunsul nostru va fi mai bun. Oferim clientilor nostri ceva mai valoros decét

pur si simplu servicii electronice de asamblare. Oferim contracte complete pentru solutji =

de fabricatie si servicii. » Wave Streckfus, masind de lipit

in val automata

control al procesului excelent

Caurmare a declaratiei Directivei UE 2002/95 CE referitoare la restrictia de substante periculoase (RoHS), Mibatron
Electronics a actionat ferm pentru a putea indeplini aceste cerinte. Suntem capabili s satisfacem nevoile clientilor, » Takaya APT-8400 Flayng Probe
atat conforme cu RoHS cat si fard RoHS. functional tester

g,tlri.bzl’:a:(gﬁdsﬂloan Cuzanr. 196G Tel: 031.405.6623 office@mibatron.ro M"”@ATM@N

075100 Otopeni Romania Tel/Fax: 031.405.6622 www.mibatron.ro




FELIXELECTRONIC SERVICES

SERVICI COMPLETE DE ASAMBLARE PENTRU PRODUSE ELECTRONICE

Felix Electronic Services cu o baza tehnica solida si personal calificat executd echipare de module electronice cu com-
ponente electronice avand incapsulari variate: SMD, cu terminale, folosind procedee si dispozitive moderne pentru
pozitionare, lipire si testare. Piesele cu gabarit deosebit (conectoare, comutatoare, socluri, fire de conectare etc.) sunt
montate si lipite manual. Se executd inspectii interfazice pentru asigurarea calitdtii produselor. Se utilizeaza materiale
care nu afecteazd mediul si nici pe utilizatori. Se pot realiza asamblari complexe si testari finale in standurile de test de
care dispune Felix Electronic Services sau folosind standurile de test asigurate de client. Livrarea produselor se face in
ambalaje standard asigurate de firma noastra sau ambalaje speciale asigurate de client. Personalul are pregatirea tehnicg,
experienta lucrativa si expertiza cerute de executii de inalta calitate. Felix Electronic Services este cuplat la un lant de
aprovizionare si executii pentru a asigura si alte servicii care sunt solicitate de clienti: aprovizionarea cu componente
electronice si electromecanice, proiectare de PCB si executii la terti, prelucrari mecanice pentru cutii sau carcase in
care se pozitioneaza modulele electronice si orice alte activitdti tehnice pe care le poate intermedia pentru clienti.
Felix Electronic Services are implementate si aplica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Servicii de asamblare PCB Servicii de fabricatie

Asamblare de componente SMD Programare de microcontrolere de la Microchip, Atmel,
Lipirea componentelor SMD se face in cuptoare STM si Texas Instruments cu programele date de client.
de lipire tip reflow cu aliaj de lipit fara/cu plumb,
in functie de specificatia tehnica furnizatd de
client. Specificatii pentru componente SMD care
pot fi montate cu utilajele din dotare:
Componente “cip” pana la dimensiunea minima
0402 (0603, 0805, 1206 etc). Circuite integrate cu
pas fin (minimum 0,25 mm) avand capsule variate:
SO, SSOP, QFP, QFN, BGA etc.

Asamblare de componente THT

Asamblarea de componente cu terminale se face manual sau prin lipire in
val, functie de cantitate si de proiectul clientului.

Aprovizionare cu componente electronice si placi de
circuit (PCB) la pret competitiv. Portofoliul nostru de
furnizori ne permite sa achizitionam o gama largd de
materiale de pe piata mondialg, oferind, prin urmare,
clientilor nostri posibilitatea de a alege materialele in functie de cerintele lor
specifice de cost si de calitate. Componentele electronice sunt protejate la
descarcari electrostatice (ESD). Acordam o atentie deosebita respectarii di-
rectivei RoHS folosind materiale si componente care nu afecteaza mediul.

Prelucrari mecanice cu masini controlate numeric: gaurire, decupare, gravare,
debitare. Dimensiuni maxime ale obiectului prelucrat: 200x300mm. Toleranta

prelucrarii: 0,05mm.
Asamblare finalg, inspectie optic3, testare functionald

Inspectia optica a placilor de circuit asamblate se face in toate etapele inter-
mediare si dupd asamblarea totala a subansamblelor se obtine produsul final,
care este testat prin utilizarea standurilor proprii de testare sau cu standurile Ambalare folosind ambalaje asigurate de client sau achizitionate de cétre
specifice puse la dispozitie de catre client. firma noastra.

Asigurarea de colaborari cu alte firme pentru realizarea de tastaturi de tip
folie si/sau a panourilor frontale.

Felix Electronic Services

] Partener:
Bd. Prof. D. Pompei nr. 8, Hala Productie Parter, Bucuresti, sector 2
Tel: +40 21204 6126 | Fax: +40 21204 8130 ECAS ELECTRO
office@felix-emsro | www.felix-ems.ro WWW.eCas.ro
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STIRI  PRODUSE

A aparut cea de-a cincea
editie a manualului despre
inductante editat de Wiirth
Elektronik eiSos: “Trilogy of
Magnetics”

TRILOGY

OF MAGN ETICS

Wiirth Elektronik eiSos anunta publicarea
celei de-a cincea editii a popularului manual
“Trilogy of Magnetics”. Manualul, puternic
axat pe solutii practice, se bazeaza pe circuite
de aplicatie, pe selectarea componentelor
pasive si pe recomandarile care privesc
aspectele EMC.

Cartile “Trilogy of Magnetics” sunt impartite
in urmatoarele sectiuni: “Principii de bazd" -
aici fiind descrise cele mai importante legi si
principii fizice ale componentelor inductive,
diagrame de circuite echivalente simodele de
simulare pentru a oferi cititorului o imagine
de ansamblu a principiilor fundamentale din
aceastd parte a electronicii. “Componente” -
aceasta sectiune prezinta componentele in-
ductive cu proprietitile lor particulare si
domenii specifice de utilizare: componente
EMC, inductoare, transformatoare, compo-
nente HF, supresoare de varfuri de tensiune,
materiale de protectie si condensatoare.
Sectiunea “Aplicatii” continua sa ofere citi-
torului o imagine de ansamblu cuprinzatoare
a principiilor circuitelor de filtrare, precum si
numeroase aplicatii industriale, insotite de
descrieri detaliate ale instalatiilor originale.
Pe langa principiile importante ale componen-
telor inductive, aceasta a cincea editie revizuita
ofera, de asemeney, o privire detaliatd asupra
simularii. Tn aceasta sectiune, aspectele teore-
tice tratate in sectiunile precedente sunt re-
unite pentru a ilustra mai bine relatiile dintre
ele. Aceasta include o prezentare a principiilor
de filtrare care a fost extinsa pentru a include
aplicatii in intervale de frecventd mai ridicats,
circuite echivalente de transformatoare,
porturi Ethernet si Power-over-Ethernet,
notiuni de baza privind sursa de alimentare in
comutatie si transmisia wireless de putere,
precum si principii RF de baza.

Wiirth Elektronik eiSos
wwwwe-online.com

http://www.electronica-azi.ro / Pasive [ D |
http://international.electronica-azi.ro / Passive =i=

Electronica Azi 12019

PUNCTE DE VEDERE
-/

Internetul lucrurilor si componentele
electronice pasive, PCNS editia a 2-a

Viata noastrd se desfasoara din ce in ce mai multin medii ce
utilizeaza sau se bazeaza tot mai frecvent pe internet.
Sintagma loT (Internet of Things - Internetul lucrurilor)
incepe sa devind, in vorbirea curentd, din ce in ce mai
folositd, in timp ce produsele din categoria inteligente
("smart”) aproape ca ne "sufoca”.

Tn spatiul industrial se discut din ce in ce mai mult despre
Industria 4.0 ca o noud paradigma privind fabricatia de
produse, paradigmd ce necesitd o regandire a tuturor
etapelor ce fac parte din lantul de fabricatie al acestora. In
esenta, se patrunde din ce in ce mai multin era digitala, era
in care producerea, transmisia, stocarea sau prelucrarea
informatiei este esentiald. Evident cd, in aceasta ambianta
guvernata de informatie, este absolut necesar sd se aiba in
vedere protejarea acesteia.

Nu cu mult timp in urma, Parlamentul European i Consiliul
Europei au instituit, pentru perioada 2021-2027, programul
Eurapa Digitald. In Requlamentul generat cu aceastd
ocazie de Comisia Europeand se precizeaza: “Transformarea
digitald are consecinte in toate sectoarele economiei si ne
influenteazi modul in care tréiim, lucrdm si comunicim. In-
tocmai cum transporturile, infrastructura industriald, educatia
siserviciile publice de inaltd calitate au asigurat prosperitatea
Europeiin trecut, tot astfel investitiile in capacitdtile si infra-
structurile digitale strategice, precum si imbuntdtirea
competentelor simodernizarea interactiunii dintre autoritdtile
publice i cetdteni vor sta la baza prosperitdtii noastre viitoare”.
Programul mentionat reprezinta de altfel cadrul in care va
evolua in viitor spatiul european, spatiu din care, trebuie s
intelegem cd si noi, facem parte! In atari conditii este
evident faptul cd actualmente si, mai ales in viitor, trebuie
sd tinem din ce in ce mai mult seama de lo..

Inesenta, atunci cand se discuta despre loT trebuie sé se aiba
in atentie "triumviratul” acestei tehnologii, el constand din
simbioza fericita dintre electronicd, comunicatie si
tehnologia informatiei, cele trei asigurand sinergia etapei
smart a zilelor noastre.

Tn cele de mai jos doresc sa mé opresc asupra uneia dintre
componentele triumviratului loT. Am in vedere domeniul
electronicii. Prin intermediul circuitelor ce stau la baza
alctuirii produselor se asigura interfatarea/legdtura dintre
om si mediul inconjurdtor. O parte importantd in cadrul cir-
cuitelor electronice este reprezentata de componentele pa-
sive care vizeaza trei efecte fizice, cel rezistiv, cel capacitiv si
cel inductiv. In privinta componentelor electronice (rezis-
toarele, condensatoarele si inductoarele) ce genereaza res-
pectivele efecte fizice se constata ca, actualmente, exista o
extraordinard diversitate. Diversificarea acestor tipuri de
componente electronice se datoreaza cerintelor din ce in ce
mai variate cdrora, respectivele tipuri de componente, tre-
buie sa le faca fatd in functionare. Existd aplicatii in care un
inductor trebuie, de exemplu, s functioneze intr-un anume
interval de temperatura, in anumite conditii de solicitare
mecanicd sau intr-un anumit mediu climatic. Acest fapt
inseamna cd asupra inductantei sale, ce caracterizeaza
respectivul inductor, se exercita solicitari de naturd
neelectricd care conduc la modificari ale valorii respectivei
inductante cu consecinte nedorite asupra functiondrii aces-
teia in circuitul electronic unde se impune ca inductanta sa
fie constantd. La fel se pune problema in cazul unui conden-

www.electronica-azi.ro , m r@ @

sator sau al unui rezistor
atundi cand se au in vedere
capacitatea, respectiv rezis-
tenta mentionatelor componente.

Pe langa multitudinea de solicitari electrice sau neelectrice,
mai trebuie avute in vedere cele care tin de asamblarea com-
ponentelor intr-un modul electronic, asamblare ce trebuie
sd aiba in vedere tehnologia pe baza careia componentele
sunt constituite in structura functionala dorita. In zilele
noastre, dominanta este tehnologia SMT (Surface Mount
Technology) a caror componente se incadreaza in categoria
de SMD-uri (Surface Mount Device). Tehnologia SMT folosita
in mod curent coexista cu vechea tehnologie THT (Through
Hole Tehnology), numitd si PTH (Pin Through Hole).

In privinta numarului de componente electronice pasive
existente pe un substrat de cablaj imprimat (PCB - Printed
Circuit Board) acesta poate reprezenta uneori si peste 80%
din totalul componentelor asamblate pe placd. De aceea,
ele reprezinta un element cheie in proiectarea electronicii
hardware a unui modul electronic.

Pentru a oferi persoanelor interesate in conceperea si
realizarea de module electronice posibilitatea informarii lor
privitor la actualele performante din domeniul componen-
telor pasive Institutul European de Componente
Pasive organizeazd in Romania, la Bucuresti, a doua editie
a evenimentului PCNS (Passive Components Networking
Symposium). Evenimentul va avea loc intre 10 si 13
septembrie 2019 si se va desfasura la Biblioteca Centrala
din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. Co-orga-
nizatorul evenimentului este Facultatea de Electronica,
Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei din UPB.
Impreund cu organizatorii amintiti, evenimentul este
sustinut de ESA (European Space Agency), precum si de
NASA (National Aeronautics and Space Administration - USA).
Simpozionul international PCNS este conferinta tehnica
Europeana dedicata componentelor electronice pasive. Este
un prilej exceptional pentru a afla mai multe despre cele mai
recente progrese in acest domeniu si pentru a intalni experfi
recunoscuti din industrie, mediul academic si agentii /
organizatii implicate in domeniu. Scopul simpozionului PCNS
este de a facilita discutii despre evolutiile si tendintele
recente si de a incuraja schimbul de expertiza tehnica si
informatii ce acoperd 0 gama largd de componente pasive.
La eveniment si-au anuntat deja participarea firme
de mare reputatie in domeniu, cum ar fi: AVX, Kemet,
Wiirth Electronik sau Vishay.

Voi reveni cat de curand cu noi informatii privitoare la com-
paniile care vor participa la eveniment. Poate ar fi necesar
sa evidentiez faptul cd evenimentul se desfasoara in tara
noastra si ca urmare a faptului cd industria electronicd, pe
intrequl lant al obtinerii produselor, de la conceptie la
fabricatie, este extrem de prezenta. In acest context imi
propun cain viitorul apropiat sa fac o trecere in revista a com-
paniilor romanesti si strdine ce sunt implicate in industria
electronica din Romania. Amintesc doar in treacat cd, in
aceasta industrie, numarul celor ce isi au acolo locul lor de
munca nu este foarte departe de 90,000 de profesionisti. lar
cerinta de specialisti este departe de a fi sistata!
https://passive-components.eu/events/2nd-pcns-
passive-component-networking-days/
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High Quality Die Cut

Utilizand o gama larga de materiale combinate cu tehnologii digitale,

LTHD Corporation, transforma materialele speciale in repere customizate e 4 /“\
asigurand rezultatul potrivit pentru necesitatile clientului. Experienta acumulata _— '
in cei peste 15 ani de catre personalul implicat in proiectarea si productia \—/ k
die-cut-urilor asigura un nivel de asistenta ridicat in selectarea materialelor si a

adezivilor potriviti, optarea pentru o tehnologie prin care sa se realizeze reperul
solicitat de client precum si: .

N\

 Asistenta la proiectarea reperului

o Realizarea de mostre - se pot produce intr-un timp scurt mostre ale
produsului dorit pentru a fi testat de client

o Controlul calitatii — LTHD Corporation este certificata
ISO 9001:2008 i ISO/TS 16949/2009.

Avantajele tehnologiilor digitale folosite asigura atat calitatea superioard a produselor obtinute printr-o calitate si precizie constanta a
taieturilor cat si, in acelasi timp, reducerea la minim a costurilor rezultate din pregatirea productiei (nu se utilizeaza matrite sau dispozitive
dedicate). Datorita flexibilitatii tehnologiilor utilizate nu exista nicio limitare din punct de vedere al complexitatii produselor realizate:
garnituri, kit-uri de etansare, panouri de control, placute de identificare, folii de protectie.

Diferitele tehnologii folosite in realizarea die-cut-urilor - printare, asamblare, decupare - fac ca produsele oferite de catre LTHD Corporation
sd satisfacd cele mai diferite cerinte ale clientilor. Aparitia unui nou proiect, a unei noi solicitari din partea clientilor este pentru echipa
LTHD Corporation, o noud provocare pe care cu ajutorul experientei acumulate, a tehnologiilor utilizate si a unei varietati mari de materiale
speciale folosite, o finalizeaza cu succes, asigurand o calitate ridicata si o livrare “Just in Time!”

a produselor dorite de catre clienti.

Viteza de raspuns ridicata asigurata de tehnologiile digitale, se reflectd atat in
realizarea cu usurintd si fard costuri suplimentare a modificarilor produsului
initial cat si in timpul de pregatire al productiei, astfel orice modificare aparuta
in proiectul initial este realizata si trimisa intr-un timp extrem de scurt clientului
pentru testare si omologare.

Gama de produse oferite de LTHD Corporation, cuprinde:

e garnituri

e panouri de control printate

e elemente de montare si asamblare din materiale dublu adezive
e spume de filtrare

e kit-uri de etansare

e repere izolatoare

o distantiere

e amortizoare de vibratii

LTHD Corporation S.R.L.
Head Office: Timisoara- ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., thd@Ithd.com, www.lthd.com [ E—
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813  — LTHD EEE——
|| |
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MATERIALE

PRODUSE

LTHD Corporation, bazandu-se pe flexibilitatea tehnologica de care dispune vine in
intampinarea clientilor din industria electronica oferindu-le produse speciale pentru
ambalare si depozitare.

E nB_‘c_l_!I
7N

Pungile protectoare ESD ofera un mediu sigur de ambalare pentru componentele si
subansamblele electronice sensibile la descarcari electrostatice.

Datorita flexibilitatii de care dispunem, pungile antistatice nu au dimensiuni standard,
acestea fiind produse in functie de cerintele si necesitatile clientilor nostri.

LTHD Corporation satisface cerintele clientilor sii indiferent de volumele cerute.

Pungile antistatice Moisture sunt pungi care pe langa proprietatea de a proteja produsele
impotriva descarcarilor electrostatice, mai protejeaza si impotriva umiditatii. Datorita
rigiditatii materialului din care sunt ficute, aceste pungi se videaz3, iar produsele aflate
in punga nu au niciun contact cu mediul inconjurator ceea ce duce la lungirea duratei
de viata a produsului.

LTHD produce aceste pungi antistatice utilizand materii prime de calitate superioara
3M, compatibile cu cerintele RoHS si care corespund standardului IEC61340-5-1.

/

Structura materialului
STATIC DISSIPATIVE
COATING

POLYESTER
ALUMINUM SHIELD

STATIC
DISSIPATIVE
POLYETHYLENE

Din gama foarte diversificata de produse, LTHD Corporation mai produce si cutii din polipropilena celulara cu proprietati antistatice.
Aceste cutii se pot utiliza pentru transportarea sau depozitarea produselor care necesita protectie impotriva descarcarilor electrostatice.
Materia prima folosita este conforma cu cerintele RoHS.

Aceasta polipropilena antistatica poate fi de mai multe grosimi, iar cutiile sunt produse in functie
de cerintele clientului. Grosimea materialului din care se face cutia se alege in functie de greutatea
pe care trebuie sa o sustina aceasta. Dimensiunile cutiei sunt customizabile.

Din aceasta polipropilena se mai realizeaza si separatoare pentru a compartimenta o cutie si
pentru a folosi tot spatiul de care se dispune.

Treptat, aceste cutii din polipropilena antistatica vor inlocui cutiile de carton aflate la ora actuala
pe piata deoarece acestea pastreaza mediul de depozitare mult mai curat si lipsit de particulele
de praf.

La livrare, clientul poate alege daca produsul va fi asamblat sau desfasurat.

Materia prima pentru aceste produse este existenta tot timpul pe stoc in
depozitul nostru din Timisoara.

LTHD Corporation S.R.L.
Head Office: Timisoara- ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., thd@Ithd.com, www.lthd.com
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Electronica Azi 12019 www.electronica-azi.ro , n m f@ @



TEHNOLOGIE

Premium Quality ... = JUStinTl

LTHD CORPORATION, va sta la dispozitie, cu toate informatiile de care aveti nevoie ca profesionist
implicat in procesul de identificare.
Capabilitatile noastre proprii de productie sunt definite prin:
e cantitatea dorita este produsa si livrata ... Just in Time !
e pentru a veni in intdmpinarea nevoilor clientului utilizam diferite tipuri de materiale
de la hartie pana la materiale speciale.
o utilizim echipamente digitale si tehnologii care asigura o viteza sporitd de productie,
datorita unui timp foarte scurt de pregatire si procesare a productiei.

Solutii de identificare, etichete, tag-uri.
Aplicatii in industria electronica

Identificarea placilor cu circuite integrate (PCB) si a componentelor — LTHD Corporation v pune la dispozitie mijloacele cele mai potrivite pentru a asigura lizibilitatea
identitatii produsului dumneavoastra in timpul productiei.

PCB Rework si trasabilitate — Uneori, in procesul de asamblare al placilor electronice veti avea nevoie sa protejati anumite zone ale acestora pentru a evidentia
anumite probleme de calitate sau pentru a asigura o manipulare corespunzatoare protejand produsul impotriva descarcarilor electrostatice.

Aplicatii in industria auto
Compania noastrd a dezvoltat o unitate de productie capabila de a veni in intdmpinarea cerintelor specifice in industria
auto. In Octombrie 2008 am fost certificati in sistemul de management al calititii ISO/TS 16949:2002.

Solutii de identificare generale
Identificarea obiectelor de inventar, placute de identificare - LTHD Corporation oferd materiale de inalti calitate testate pentru a

o , rezista in medii ostile, in aplicatii industriale si care asigurd o identificare a produsului lizibild pe timp indelungat.
£ ; Etichete pentru inspectia si service-ul echipamentelor — Pentru aplicatii de control si mentenants, LTHD Corporation ofera
o e 4‘,"& ” etichete preprintate sau care pot fi inscriptionate sau printate.
Il III“MI“M“ - ' ,;f Etichete pentru depozite - LTHD Corporation furnizeaza o gama completa de etichete special dezvoltate pentru identificare
THT — 01101 — 098148 L%é‘;/ in depozite.

Aplicatii speciale
Pentru aplicatii speciale furnizam produse in stricta conformitate cu specificatiile de material, dimensiuni si alti parametri solicitati de client.
Security Labels - toata gama de etichete distructibile, capabile de a evidentia distrugerea sigiliului prin texte standard sau specificate de client.
Benzi de mascare - benzi rezistente la temperaturi inalte, produse din polymida cu adeziv siliconic rezistent pana la 500°C, ce poate fi indepartat far a lasa
reziduuri. Disponibile intr-o gamd largd de dimensiuni cum ar fi: grosime — Tmm, 2mm, 3mm si latime 6mm, 9mm, 12mm, 25mm.
Etichete cu rezistenta mare la temperaturd — o intreaga gama de etichete rezistente la temperaturi ridicate, realizate din materiale speciale (polyimide, acrylat,
Kapton® etc.) utilizate pentru identificarea componentelor in procesul de productie.
Etichete standard si inteligente — ca furnizor de servicii complete putem pune la dispozitie etichete in orice formd, culoare, material, pentru orice tehnologie.
RFID Systems — va punem la dispozitie sisteme RFID complete incluzand si proiectarea sistemului cu etichete inteligente, hardware si software necesar.
Signalistica de siguranta a muncii — LTHD Corporation este furnizor pentru toate tipurile de marcaje de protectie si sigurantd a muncii
incluzand signalistica standard, de inalta performanta si hardware si software utilizat pentru productia acestora.
Etichete printate — tehnologia digitali folositd de LTHD Corporation ofera posibilitatea realizarii de etichete printate si preprintate conform cerintelor clientilor.
Tiparirea etichetelor se face in policromie, utilizand diverse tehnologii la o rezolutie de panala 1200 dpi.

LTHD Corporation a ajutat peste 500 de companii sa-si poatd satisface necesarul de solutii de identificare (etichete, riboane). Dispunem de materialele necesare,
iar tehnologia pe care o folosim in debitarea etichetelor ne permite si executam oricat de multe sau putine etichete si cel mai important, oricat de complicate ar fi
ca design. Este ceea ce noi facem cel mai bine.

Cu linia completa de echipamente de la LTHD Corporation puteti imprima, codifica si aplica etichetele asa cum doriti in mediul dvs. de lucru. Pentru a ajuta operatiile
de manipulare legate de produse va oferim de asemenea, o linie completa de cititoare de coduri de bare 1D si 2D, cat si cititoare

RFID si unitdti de colectare portabile a informatiilor, etichete policromie 1200 dpi. e _-;‘____F_‘ —
O eticheta este de cele mai multe ori partea ce rimane vizibili si care reprezinti interfata intre producatorul lor si clientul care are \ =
nevoie de ele. Pare banal, dar eticheta este cea care vinde produsul si prin care producatorul acestora se regaseste in produsul final. A2 e
Dar acest lucru nu defineste nici pe departe calitatea acestei etichete. O etichetd trebuie sa fie folosita in mod practic scopului )
pentru care a fost produsi. O
Astazi, companiile folosesc etichete speciale pentru nenumarate aplicatii: identificarea produselor, livrari de marfs, coduri de bare - =§;
aplicatii RFID, procese pe linia de productie, control si inventariere, preturi, promotii si multe alte scopuri. ! } o _~
Pentru a satisfice pe deplin aceste aplicatii, etichetele trebuie si adere la o varietate de suprafete: aluminiu, carton, sticl3, otel, plastic ) R E: ;‘
si multe altele. \ y
Selectarea etichetei care v este necesard este foarte importanta. Speram sa putem sa va ajutam in luarea deciziilor corecte. % ‘.é

LTHD Corporation S.R.L.

Head Office: Timisoara- ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@Ithd.com, www.lthd.com —— ——
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813 — LTHD —
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High Performance Integrated

el

3D Printer. PCB Router. Laser Etcher.

SymmesD

Junior

Original

Original+

Gold

Medium

Enormo

Body structure i J il_l. +PC+AL ‘Aluminium | 24k Gold plated AL | Steel + Aluminium $teel + Aluminium
Available colors | 10 RAL 10 RAL 10 RAL 10 RAL 10 RAL
‘Mechanical up to 6 Nemal7 up to 6 Nemal7 up to 6 Nema17 up to 6 Nema17 up to 9 Nemal7
:_glectmni? v1.1 brd, 1.5Adrv |v1.3brd, 1.5Adrv |v1.3brd, 1.5Adrv | v1.3 brd, 2A drv v1.3 brd, 5A drv
d surface (diameter) 300x300mm 300x300mm 300x300mm 500x500mm 1000x1000mm
' 50-400um 25-400um 25-400um | 100-5000um 100-5000um
| Optional Yes Yes |ves Yes
Yes Yes Yes Yes Yes
Yes Yes Yes Yes Yes
Optional Optional Optional Optional Optional
Optional Optional Optional Optional Optional
| Optional 200W | Optional 400W | Optional 400W | No No
Optional 1TW Optional 1-25W Optional 1-25W Optional 1-25W Optional 1-25W
Optional 8Feeders | Optional 16Feeders| Optional 16Feeders| Optional 32feeders _Optional 32feeders
N Optional Optional Optional Optional Optional
. Yes Yes Yes Yes Yes Yes
i 40w 60w 60W 60W | 60-260W 200-500W
ze 250x250x500mn‘q 400x400x700mm | 400x400x700mm | 400x400x700mm | 700x700x1500mm|1200x1200x2000m
Warrant; B B Year |1 Year 1 Year 1 Year 1 Year 1 Year
Printing speeds | 5 60-300mm/s 60-500mm/s 60-500mm/s 60-300mm/s 60-300mm/s
Drivers _|Trinamic 1/32 | Trinamic 1/256 | Trinamic 1/256 | Trinamic 1/32 | Toshiba 1/256
Movement precision 16um (XY2) | 16um (XY2) 16um (XY2) 16um (XY2) 16um (XY2)
_ﬁagneiié effector Yes Yes Yes Yes Yes
el Yes Yes Yes Yes Yes
12 bearings 12 bearings 12 bearings Teflon skids Teflond skids
| Borosilicate PEI Borosilicate PEl Borosilicate PEI Borosilicate PEI Borosilicate PEI
 |50winfrared | 50Winfrared | 50Winfrared | 100Winfrared | 200W infrared
Yes Yes Yes Yes Yes
24V BA 24V BA 24V BA 24V 12A 24V 30A
0.2 - 0.4mm 0.1 - 0.6mm 0.1-0.6mm 0.4 - 5Smm 0.4 - 5mm
240- 500C Optional | 240-500C Optional | 240-500C Optional | 240-500C Optional | 240-500C Optional
Optional Yes | Yes ‘ Optional IOptionaI
| Yes Yes Yes Yes | Yes
A No Optional Yes Yes Yes
- Yes Yes Yes Yes Yes Yes
- WIN/MAC/Linux | WIN/MAC/Linux | WIN/MAC/Linux |WIN/MAC/Linux | WIN/MAC/Linux | WIN/MAC/Linux
~ 10kg 15kg | 25kg 25ke 60kg 120kg
We can also provide 3D Consumables (Filaments), for more information go to www.Ithd.com.
LTHD Corporation S.R.L.
Head Office: Timisoara- ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., thd@Ithd.com, www.lthd.com —

Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813
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» Priif- und Messtechnik WIURTH ELEKTRONIK

= Mostre gratuite

= Comenzi pentru cantitati mici

= Suport tehnic pentru alegerea corectd a componentelor

= Toate produsele din catalog sunt pe stoc

= Referinte de design de la producétori de circuite integrate
Kit-uri pentru design cu reumplere gratuita

Ghid de aplicatii: “Trilogy of Magnetics”, “Trilogy of Connectors”

Un plus de calitate
nu strica!

CeMEX
ZIZHITONIE

Str. Maica Domnului nr. 48, sector 2, Bucuresti
Tel.: 021-242.22.06 Fax: 021-242.09.79
E-mail: office@conexelectronic.ro
www.conexelectronic.ro

Wiirth Elektronik Romania - +40 744 77 35 30 - eiSos-romania@we-online.com - www.we-online.com
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HITACHI

Furnizorul tdu de componente tehnice COMPEC

compec@compec.ro 021.304.62.33 AUROCON COMPEC SRL



